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AUTOMATICA 2014:
la fabricaciéon de auto-
moviles en el foco de
atencion

La construccion ligera requiere nue-
vas tecnologias de produccion

La construccion ligera esta co-
brando hoy en dia una gran po-
pularidad en la fabricacién de au-
tomoviles, pero la lucha por cada
kilogramo de peso supone un nuevo
desafio para los estrategas de la fa-
bricacion. Se requieren nuevos pro-
cesos y tecnologias de produccién
para que estos disefos ligeros sean
viables también desde el punto de
la rentabilidad. AUTOMATICA, que
tendra lugar del 3 al 6 de junio de
2014 en Munich, exhibira las inno-
vaciones de la industria internacional
de la automatizacion, basadas en los
cambios que estan teniendo lugar en
las tecnologfas de produccién en la
industria del automovil.

A partir de 2020, los fabrican-
tes de automdviles europeos se en-
frentaran a limites mas estrictos de
emisiones de CO2. “Los fabricantes
alemanes de automoviles estan po-
niendo todo su empeno en reducir
las emisiones de CO2. El desarrollo
de motores altamente eficientes, el
downsizing de la potencia de accio-
namiento de los motores, las nuevas
generaciones de cajas de cambio y la
optimizacion del peso trajeron con-
sigo mejoras significativas ya en los
Ultimos anos. Pese a todos los avan-
ces, se necesitan més esfuerzos para
cumplir con las restrictivas normas
de la UE", asegura el Dr.-Ing. Ulrich
Eichhorn, gerente de la Asociacién
de Fabricantes de Automoviles (VDA).

El tema de la construccion ligera
se encuentra a la cabeza de la lista
de prioridades. Menos peso significa
menos consumo de combustible, lo
que significa menos emisiones. Sin
embargo, la ecuacién que puede
ser tan simple en la teoria, resulta
dificil de solucionar en la practica,
ya que los materiales ligeros como
el aluminio, el magnesio y la fibra

de carbono son mucho maés caros
que el acero. Y su procesamiento
requiere de nuevas tecnologias y
procesos de fabricacion.

Cambio de tecnologia en plena mar-
cha

Una mirada a la planta de BMW
en Leipzig, donde se fabrica el inno-
vador vehiculo eléctrico i3, pone de
manifiesto las radicales diferencias
en comparacion con la fabricacién
clasica de automoviles. La arqui-
tectura del vehiculo sigue un plan-
teamiento completamente nuevo.
El i3 se separa horizontalmente. En
el médulo del accionamiento, que
contiene el motor completo con las
baterias incluidas, se encuentra el
habitaculo, el médulo Life. El chasis
estd compuesto por un marco de
aluminio, pero el habitaculo, ultra-
ligero y de alta resistencia, esté he-
cho de pléastico reforzado con fibra
de carbono. Una vez finalizado el
montaje, estos dos moédulos se pe-
gan. Esta tecnologia de unién tiene
ventajas significativas y es ideal para
unir diferentes materiales.

Sin lugar a dudas, el prestigioso
proyecto de BMW i3 se aleja mucho
en cuanto a técnica de fabricacion de
los modelos convencionales, pero el
cambio de tecnologia esta en plena
marcha. En todos los modelos de au-
tomdviles se apuesta por la construc-
cion ligera y se asocia a combinacio-
nes de materiales, nuevos materiales,
métodos de mecanizado y de unién.
Concentrando los esfuerzos en inno-
vacion, los integradores de sistemas,
fabricantes de robots y componentes
deben enfrentarse ahora también al
reto de implementar los requerimien-
tos técnicos de OEM y TIER 1.
Nuevas aplicaciones, nuevos robots

Ya en AUTOMATICA 2012 pudo
verse claramente que no solo los
gigantes de la industria ABB, Fanuc,
Kuka y Yaskawa llegan con desarro-
llos pioneros; también otros fabri-
cantes sorprenden con productos
tecnolégicos destacados para la
construccion ligera en el automovil.

Staubli, por ejemplo, exhibié un
nuevo robot de fresado disefado
para mecanizar materiales compues-
tos reforzados con fibra. El mecani-
zado de CFRP se rige por sus propias
reglas y precisa de robots rapidos y
precisos con un amplio alcance.
Ref. N° 1311001
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Productronica 2013:
Visitantes mas inter-
nacionales y negocios
concretos.

Después de cuatro dias, los re-
sultados de los 20 anos de produc-
tonica fue muy positivo: Alrededor
de 38,000 visitantes de 83 paises
participaron en la feria internacio-
nal para la produccién de electro-
nica en Munich. En comparacién al
2011, hubo otro fuerte aumento
en el nimero de visitantes extran-
jeros — Especialmente de paises
fuera de la UE. Sobre todo, hubo
un gran aumento en el numero
de visitantes de la Federaciéon de
Rusia, China y Turquia. En general,
el porcentaje de visitantes inter-
nacionales se incrementd desde el
48% al 52%. Entre otras cosas, la
calidad de los visitantes se reflejé
en las transacciones comerciales
concretas.

Dr. Reinhard Pfeiffer, gerente
de la Messe Munchen, fue muy
positivo sobre los resultados de la
feria:” El gran aumento de la parti-
cipacién de expositores y visitantes
internacionales subraya la posicion
de productronica la reunién de
fabricantes de electronica mas
importante del mundo.”

En cuanto a otros paises euro-
peos se refiere, el numero de visi-
tantes de Francia, Espafa y Rumania
se incrementd considerablemente.
Ademas de Alemania, los paises con
mayor nimero de visitantes fue-
ron (en este orden): Italia, Austria,
Suiza y la Federacion Rusa.Como
representante de los expositores de
Productronica, Rainer Kurtz, presi-
dente de la Junta de Asesoramiento
Técnico de productronica, Socio
Director de ersa Kurtz, y Presidente
de la VDMA (Federacién Alemana
de Ingenieria) Productronica, siente
que la feria esta enviando senales
positivas para la industria: “Se siente
como si la industria estuviera al bor-
de de una fase de expansién. Visitas
esponténeas de clientes confirman

las previsiones positivas para la in-
dustria en 2014. La productronica
de este afo ha sido impresionante
debido al considerable aumento
de la proporcién de participantes
internacionales y el gran niimero
de transacciones de negocios en
la feria”. Michael Brianda, Presi-
dente de DEK en Suiza, estd de
acuerdo:” Todas las empresas clave
estan representadas, pero alin mas
importante es el hecho de que
estan empleando este tiempo para
concretar negocios” Esto también
fue confirmado por una encuesta
independiente a los visitantes que
llevada a cabo por TNS Infrastest:
69 de los visitantes que pretenden
hacer inversiones concretas, dio la
feria una calificacion de buena a
excelente por ser capaces de llegar
a ese objetivo.

Con respecto a las tasas de

exportaciéon entre las empresas
de produccién de electronica de
Alemania, se encuentran entre el
80y el 99 por ciento, dependiendo
de la rama de la industria, el Dr.
Eric Maiser, Director General de la
VDMA Productrénica, dijo:
“Un alto nivel de internacionalidad
es muy importante para nuestra
industria. Este afio hemos notado
un aumento considerable de parti-
cipantes internacionales en la feria,
por lo que, desde una perspectiva
global productronica es el encuen-
tro de la industria mas importante
para nosotros” . 90 por ciento de
los expositores encuestados por
TNS Infratest dio a la feria una
calificacién de buena a excelente
por la calidad y la gran proporcion
de visitantes internacionales.

Christoph Stoppok, Director
de la Division de Componentes de
Movilidad y Sistemas de la ZVEI
(Asociacién Alemana de Fabrican-
tes de Electronic y Electrénicos),
considera que la feria ha confirma-
do las previsiones del mercado de
la asociacién: “Las previsiones de
crecimiento para 2014 de un tres
por ciento en Europa y aproxima-
damente 3,5 por ciento en Amé-
rica del Norte también se refleja
en el niUmero de participantes en
productronica (definitivamente
se podria decir que los EE.UU. ha
reaparecido en esta feria”.

Ref. N° 1311002
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Omega Profile: Exce-
diendo sus expectati-
vas

Desde nuestros inicios en 1962,
OMEGA ha pasado de fabricar una
sola linea de termopares a ser un li-
der establecido en el mercado mun-
dial de instruccidon técnica, ofrece
més de 100.000 productos de ul-
tima generacién para la medicion y
control de temperatura, humedad,
presién, tensién, fuerza, caudal,
nivel, pH, conductividad y automa-
tizacion. Omega también ofrece
a los clientes una linea completa
de productos para la adquisicion
de datos, calentadores eléctricos e
ingenieria personalizada.

Durante més de cuatro décadas,
nuestros manuales han sido valiosas
herramientas de referencia para in-
genieros en todo el mundo. Nuestro
personal, las instalaciones y un servi-
cio al cliente extraordinario van mas
allad de los manuales de OMEGA.

Nuestro compromiso con la ins-
trumentacion de calidad y un servi-
cio al cliente excepcional han sido
los pilares de nuestro éxito. La prio-
ridad de OMEGA es clara. Nuestras
instalaciones existen para “facilitar”
soluciones a sus necesidades.
Crecimiento continuo

OMEGA® sigue creciendo y en la
actualidad cuenta con instalaciones
en todo el mundo. Las oficinas cor-
porativas estan en Stamford, Con-
necticut con la principal sede de

produccion ubicada en Bridgeport,
New Jersey. OMEGA® también tiene
una sede en Canadd, ademas de su
filial britanica, OMEGA Engineering
Ltd. El Grupo también incluye New-
port Electronics (sede en EE.UU.,
Alemania y Republica Checa), OME-
GADYNE (ubicada cerca de Colum-
bus, Ohio). Durante los Gltimos 40
afos OMEGA ® ha evolucionado
desde sus humildes origenes hasta
convertirse en el lider internacional
en el campo de la medicion y con-
trol de procesos, que ofrece méas de
100.000 articulos.

La filosofia basica de la empresa
es crear oportunidades de empleo
que permitan a las personas alcan-
zar su maximo potencial. Los cinco
principios fundamentales de OME-
GA son los siguientes:

* Mntener un equilibrio entre los
enfoques creativos y de gestion en
un negocio de crecimiento rapido
e Ofrecer una amplia gama de
bienes y servicios en cada disciplina
especifica, obteniendo el objetivo de
convertirse en el lider

* Desarrollar y mantener un estilo
Unico de merchandising y promocion
* Incentivar a los gerentes a desa-
rrollar sus propios estilos

* Recuerde la filosofia de marketing
El cliente es el REY

El éxito de OMEGA radica en su
compromiso con la calidad, servicio
al cliente y soporte técnico alta-
mente experimentado. OMEGA®
ha elegido el Reino Unido como la
ubicacion de su sede central euro-
pea. Se siguid a un largo proceso de
seleccion de ubicaciones europeas.
Hay muchos factores que influyeron
en la decision de OMEGA para loca-
lizar la sede central en Manchester,

incluido el acceso facil y directo a la
red nacional de autopistas, la proxi-
midad del aeropuerto de Manches-
ter y la disponibilidad de una mano
de obra excelente. Manchester es
una ubicacién ideal para suministrar
a toda Europa.

OMEGA Engineering Ltd
es una empresa en expan-
sion con las instalaciones
construidas en el Centro Tec-
nolégico de River Bend. De
hecho, las instalaciones se
extienden a mas de 10.000
m2 para la fabricacion, venta
y distribucién en un solar de
12 hectareas. OMEGA® esta
claramente comprometida a
proporcionar un excelente
servicio a los clientes en Eu-
ropa y en otros lugares del
mundo.

Amplia cobertura de la garantia

Muchos productos de OMEGA
ofrecen garantias mas alla de los es-
tandares de la industria. Es nuestra
manera de decir “Gracias por elegir
OMEGA". OMEGA esta detras de sus
productos al 100% ya que los pro-
ductos de OMEGA estan frente a sus
expectativas. Nuestra ingenieria de
precision y fabricacion aseguran de
que el proceso se ejecutara sin proble-
mas con nuestros equipos. Ofrecemos
estandar y extendidos programas de
servicio de garantia (OMEGACARE®)
garantizando nuestras demandas de
calidad. Y, en el caso de que necesite
cualquier reparacién, con el progra-
ma de cortesia de OMEGA podemos
enviarle un producto de remplazo sin
costo alguno, mientras que el suyo
esta siendo reparado.

Fabricacién de precision

Nuestro compromiso con el man-
tenimiento de la Ultima tecnologia a
través de la investigacion y desarrollo
de fabricacién mantiene OMEGA
firme en la vanguardia de la tecnolo-
gia. El centro de desarrollo e Ingenie-
ria de OMEGA (ODEC), ubicado en el
campus de Connecticut, es el hogar
de los laboratorios de ingenieria y
disefio de OMEGA. Todos los dise-
fos de los productos son probados
y perfeccionados aqui antes de su
comercializacion. El estado de Ultima
generacién incluye los laboratorios
de metrologia y otras instalaciones
de control de calidad de OMEGA

Las pruebas que se llevan a cabo

aqui aseguran que usted reciba los
mejores productos para sus aplica-
ciones. Una vez que el disefo de
productos de OMEGA se ha per-
feccionado y probado, se realiza la
produccién en nuestra planta de
fabricacién de Bridgeport, New Jer-
sey,. Situado a sélo 22 millas de Fila-
delfia, esta sede incluye el avanzado
OMEGACLAD® de OMEGA, produc-
cién de alambre de termopar junto
con una serie de informatizadas fre-
sadoras CNC, rectificadoras CNCm
equipos de moldeo por inyeccién,
maquinas de tornillo, trenzadoras,
taladros, extrusoras, punzonadoras
y mucho, mucho més ...
Diseno e Ingenieria personalizada

OMEGA da forma a la tecnologia
sin perder la dimensién humana.
Puede confiar en OMEGA para la
inigualable ingenieria personalizada,
asistencia técnica, control y atencién
cortés. Disfrutamos desarrollando
disefios personalizados. Por favor,
visite nuestra seccion de Ingenieria
personalizada.
Calibracién y control de calidad

Creemos en el servicio al cliente
activo. Como complemento a nues-
tro negocio actual y las operaciones
de fabricacion, que se centran en
las necesidades de nuestros clien-
tes, OMEGA contintia esforzéndose
hacia nuevos niveles de calidad. Este
enfoque sistematico a la calidad re-
fuerza la competitividad de OMEGA.
Nuestros servicios de calibracién y
el centro de control de pruebas de
calidad son recursos confiables que
ayudan a satisfacer las necesidades
de nuestros clientes en cuanto a la
exactitud.
Asistencia de ventas

Fortificado con conocimientos
técnicos de fabricacion (know-how)
y almacenaje amplio en todo el
mundo, OMEGA ofrece los plazos
de entrega mas impresionantes en
la industria. Nuestros representantes
de ventas son capaces de enviar ra-
pidamente su pedido a través de so-
fisticados sistemas, computarizados,
de control de inventarios y propor-
cionar actualizaciones instantdneas
sobre pedidos, inventario, factura-
cion y solicitudes de informacion.
Ademas, en OMEGA, ninguna soli-
citud o pedido es demasiado grande
o demasiado pequefno. Nuestros
excepcionales representantes de
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ventas y de servicio al cliente acogen
el credo de OMEGA de competencia
Optima sin comprometer la calidad.
Excelente soporte técnico

El profesionalismo y la integridad
van en linea con el servicio gratuito
de ingenieria, soporte técnico, ventas
y de asistencia al cliente. Cada dia,
OMEGA recibe miles de consultas de
todo el mundo.

A partir de una simple orden
para un termdémetro béasico a una
solicitud Unica para una instalacién
personalizada y compleja, los inge-
nieros titulados de OMEGA estan
siempre dispuestos a discutir los re-
quisitos especiales de apoyo a las
aplicaciones. Cada llamada, ya sea
una cuestion técnica o una consulta
de un pedido, recibe una respuesta
a tiempo, gracias al eficiente sistema
de comunicaciones de OMEGA. Deje
OMEGA ser su ingeniero, proporcio-
nandole asistencia técnica gratuita y
ilimitada. Los profesionales técnicos
de OMEGA también sugeriran el
equipo adecuado para sus aplica-
ciones Unicas y sistemas completos,
desde el sensor al software, para el
proceso de medicion y control.
1SO 90017:2008 Acreditacién de ca-
lidad

En OMEGA, somos conscientes
de que el compromiso con la cali-
dad es la clave para la satisfaccion
del cliente y alcanzar nuevos niveles
de servicio. Es politica de OMEGA
proporcionar productos basicos que
respondan a las expectativas de ca-
lidad de nuestros clientes de una
manera oportunay a un precio justo.
Nuestra perspectiva para el futuro es
seguir creciendo en todo el mundo,
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ampliando las lineas de productos y
sistemas mejorados de servicio. Exito
continuo y crecimiento dependen
de nuestros talentosos empleados,
proveedores y clientes, trabajando
juntos como un equipo a través de
una comunicacién positiva.

El alcance de OMEGA: Ser-
vicio de ventas para calibra-
cion y distribucion de equipos
de medicién y control de pro-
cesos, adquisicion de datos y
sensores asociados, junto con
el diseno, produccién y mon-
taje de termopares, terméme-
tros de resistencia y sondas
termistor..

Nos esforzamos por mantener
los estdndares de calidad a nivel
mundial establecidos por la ISO (Or-
ganizacién Internacional de Norma-
lizacién) a través de formacién de
los empleados, rigurosas auditorias
internas, documentos estructurados
y controlados, y todos los elementos
necesarios aprobados por BSI Mana-
gement Systems, nuestro registrador
acreditado internacional. Es politica
de OMEGA el cumplir con todas las
normas de seguridad y regulaciones
aplicables a nivel mundial EMC/EMI.
OMEGA esta en constante busqueda
de la certificacion de sus productos
con las directivas de nuevos enfo-
ques europeos. OMEGA agregara la
marca CE en cada dispositivo apro-
piado para la certificacion.

Nuestro compromiso con
nuestros clientes en todo el
mundo incluye productos con
la marca CE para la distribu-
cion dentro de la Unién Eu-
ropea.

OMEGA fue fundada en los prin-
cipios anteriores y continuarad mante-
niendo y mejorando su rendimiento
como parte de nuestro continuo
compromiso con la calidad.

Un mundo de produccién

El extenso y mundial inventario
de OMEGA asegura que esté dispo-
nible para su venta y envio. Tenemos
un record inigualable en conseguir
los productos que necesite, cuando
y donde usted los necesite, incluso
vamos a realizar un inventario de
productos especificos para usted.
Muchos de los productos que se ven-
den o son fabricados en las moder-
nas instalaciones de OMEGA Reino
Unido o en EE.UU.

En OMEGA, nuestra filosofia es
ofrecer productos de calidad, asi
como sistemas completos. Nues-
tra selecciéon de mas de 100.000
productos es incomparable, pero lo
que es alin mas impresionante es la
forma en que se pueden integrar en
sistemas completos. Ya sea que su
4rea de medicion y control de pro-
cesos involucra la temperatura, pre-
sion, tension, adquisicion de datos,
automatizacién, pH, conductividad,
caudal y nivel o calentadores eléctri-
cos, OMEGA tiene los productos que
son perfectos para ti!

Cada disciplina tiene un manual
de ingenieria especializado y co-
rrespondiente-mente publicado por
ingenieros para ingenieros, que con-
tiene informacion completa sobre
las lineas de productos de OMEGA,
asi como una amplia informacién
técnica para apoyar a casi cualquier
aplicacion!

Personal dedicado

Nuestra extraordinaria familia de
empleados, compuesto por perso-
nas que representan lo mejor en su
campo, contribuye a la distincién
OMEGA. El talento de todos y cada
uno de los empleados de OMEGA
es lo que hace que nuestros pro-
ductos y servicios sean destacados
en la industria. Agentes de compras,
técnicos, cientificos e ingenieros sa-
ben que pueden confiar en OMEGA,
porque OMEGA sélo contrata a las
personas mas cualificadas. La com-
pafia se enorgullece del crecimiento
profesional de sus empleados, con
una variedad de formacién continua
y programas educativos.
Directiva europea de cumplimiento
CE

OMEGA ENGINEERING OMEGA
ENGINEERING se centra en garan-
tizar el cumplimiento de las dife-
rentes directivas europeas (incluidas
2002/95/CE y 2002/96/CE) sobre
RoHS (Restriccion de sustancias pe-
ligrosas), que cubren los bifenilos
polibromados (PBB), los éteres po-
libromados (PBDE), mercurio, cad-
mio, cromo hexavalente y plomo.
En nuestro esfuerzo por cumplir,
OMEGA esté revisando sus extensas
lineas de productos de temperatura,
presion, caudal, pH, calentadores y
productos de adquisicién de datos.
En caso de requerir mayor garantia
para productos especificos, por favor
envienos una solicitud por escrito ha-
ciendo referencia a la fecha de com-
pray nimero de modelo especifico y
vamos a responder en consecuencia.
Ref. N° 1311003
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Resina para encapsulado, relleno
y sellado ROYAKIT

e Resina Epoxi con carga mineral y sin disolventes.

® Presentacion de dos componentes (resina 'y
endurecedor).

¢ Buenas cualidades de resistencia a la humedad y
buenas propiedades mecanicas y dieléctricas.

¢ Conserva sus propiedades a temperaturas
comprendidas entre —25°Cy 125°C.

*El color de serie es blanco crema, pero puede
suministrarse en otros colores (rojo, negro, verde,
azul, gris y amarillo).

e Esta resina puede utilizarse en el encapsulado 6

relleno de componentes eléctricos y electrénicos,
que requieran una proteccion contra la humedad
y los cambios de temperatura.

@ARISTON ELECTRONICA,S.A. www.ariston.es
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Incorporamos USB
Plug and Play a la ar-
quitectura NI LabVIEW
RIO

National Instruments (Nasdaq:
NATI) ha anunciado hoy cuatro nue-
vas placas de la serie R (USB-7855R,
USB-7856R, USB-7855R OEM y USB-
7856R OEM) con conectividad USB
para ayudar a los ingenieros a anadir
la tecnologia FPGA a cualquier siste-
ma basado en PC mediante uno de
los buses mas ampliamente adopta-
dos en el mercado. Estos productos,
basados en la arquitectura de Lab-
VIEW RIO, son el resultado de la con-
tinua inversion de la compafia en la
familia de productos de la serie R.

La arquitectura de LabVIEW RIO
es una parte integral de la platafor-
ma de diseno grafico de sistemas
de NI. El diseno gréfico de sistemas,
un método moderno para el dise-
fio, la creacion de prototipos y el
despliegue de sistemas de vigilancia
y control embebido, combina el en-
torno de programacién grafica de
NI LabVIEW con hardware abierto
disponible en el mercado para sim-
plificar drasticamente el desarrollo,
lo cual se traduce en disefos de
mayor calidad con la capacidad de
incorporar un disefo personalizado.

“Al utilizar estos nuevos dispositi-
vos USB de la serie R, los ingenieros y
los cientificos pueden crear sistemas
de control y medida altamente per-
sonalizables utilizando la tecnologia
estandar de PC”, dijo Jamie Smith,
director de marketing de sistemas
embebidos de National Instruments.
“Son ideales para aplicaciones mé-
dicas de alto rendimiento, ciencias
de la vida y maquinas de semicon-
ductores”.

Caracteristicas principales:

* FPGA Xilinx Kintex-7:Implementa
tareas como temporizacién y dis-
paro, sincronizacién, muestreo de
velocidad variable, control de alta
velocidad y procesamiento de sefia-
les incorporado.

* E/S mejoradas: Aprovecha las ve-
locidades de hasta 1 MHz de las
entradas y salidas analdgicas para las
tareas de control de lazo cerrado y
regulacién; asi como, las velocidades
de las E/S digitales (DIO: Digital 1/0)
de hasta 80 MHz.

* Niveles l6gicos seleccionables de
1.2 a 3.3 V: Ajusta los niveles de DIO
para satisfacer los requisitos de las
aplicaciones especificas.

* Ganancia seleccionable para ran-
gos de las entradas analdgicas: Ob-
tiene mas resolucion en las rangos
de tensién inferiores.

¢ Opciones disponibles para OEM:
Obtener la misma potencia con el
factor de forma de una tarjeta con
flexibilidad para crear la propia in-
terfaz de E/S.

Ref. N° 1311004
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La visiéon artificial en
la industria como nun-
ca antes se habia vis-
to: NI lanza un nuevo
sistema compacto de
vision artificial

El CVS-1457RT esta repleto de carac-
teristicas como la doble alimentacion
sobre Ethernet, puertos de vision
artificial GigE, disparo deterministico
de camara sobre Ethernet y E/S a
través de la FPGA.

National Instruments (Nasdaq:
NATI) ha anunciado hoy el sistema
de vision artificial CVS- 1457RT, un
sistema de vision artificial robusto
y compacto que esta potenciado
por un procesador Intel Atom de
1.66 GHz dotado de dos puertos
GigE Vision independientes que uti-
lizan la tecnologia PoE (Power Over
Ethernet). Estos puertos soportan el
disparo determinista de la camara
mediante el bus Ethernet de manera
que los usuarios puedan alimentar
la cdmara, enviar disparos y adqui-
rir imédgenes desde un Unico cable
Ethernet.

El CVS-1457RT cuenta también
con E/S basadas en FPGA, las cuales
se pueden combinar con la facil de
usar API de Vision RIO para sincro-
nizar perfectamente los resultados
de la inspeccién visual con otras
partes del sistema, tales como co-
dificadores, eyectores y sensores de
proximidad. El CVS-1457RT se puede
programar, ya sea con el software
de disefio de sistemas NI LabVIEW
o con NI Vision Builder para inspec-
ciones automatizadas (Al).

El CVS-1457RT es una parte de
LabVIEW RIO (Reconfigurable I/0
Architecture), una parte integral de
la plataforma de disefio grafico de
sistemas de NI. Un método moderno
para el diseno, creacion de proto-
tipos y despliegue de sistemas de
vigilancia y control embebidos, el
diseno grafico de sistemas combina
el entorno de programacion de La-
bVIEW con hardware disponible en
el mercado con el fin de simplificar
drasticamente el desarrollo, por lo
que los ingenieros pueden combi-
nar en un Unico entorno potentes
herramientas de visién artificial, E/S,
comunicacion industrial, registro de
datos e interfaz hombre-méquina.

Sistema de vision CVS-1457RT

“El CVS-1457RT representa un
gran paso adelante para los siste-
mas compactos de vision artificial
de NI”, dijo Jamie Smith, director
de marketing de producto de los
sistemas embebidos de National Ins-
truments. “No creo que haya por ahi
un sistema mejor de vision artificial
para los ingenieros y cientificos que
participan en la construccién de ma-
quinaria, inspeccion automatizada,
fabricacion o control de calidad.”

Las ventajas mas importantes:
* Formato: el CVS-1457RT es peque-
Ao, robusto y sin ventilador, ideal
para aplicaciones industriales.
¢ Tecnologia PoE: EI CVS-1457RT
reduce la complejidad del cableado
y es compatible con las recientes
camaras PoE de bajo coste que estén
disponibles en el mercado y con las
camaras GigE “no PoE".
¢ E/S y sincronizacion: Las E/S in-
corporadas incluyen ocho entradas
digitales aisladas, ocho salidas di-
gitales aisladas, dos E/S con légica
transistor-transistor, un codificador
de cuadratura, un puerto VGA, dos
puertos USB, un puerto serie y un
puerto LAN.
* Programable con LabVIEW: Los
ingenieros pueden disfrutar de las
ventajas de productividad de la ar-
quitectura LabVIEW RIO e integrar
facilmente los CVS-1457RT en las
cadenas de herramientas existentes.
Para obtener més informacién
sobre los sistemas de NI Compact
Vision, visite www.ni.com/vision/cvs.
Ref. N° 1311005
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La ingenieria cambia el mundo.

La ingenieria es lo que nos hace avanzar. A medida que el mundo se hace més
complejo, nos enfrentamos a retos mas dificiles. ;Cémo podemos acelerar los avances
en la ingenieria? Cambiando la forma en la que nos enfrentamos a ellos. Con National
Instruments, los ingenieros y cientificos pueden aprovechar una plataforma de software

y hardware integrado que abstrae la complejidad de los sistemas de medida y control.
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HARWIN

INTERCONNECT DESIGN & MANUFACTURE

www.harwin.com

La ampliacién de la
gama EZ-BoardWare
de blindajes RFI pue-
den adaptarse al con-
junto de aplicaciones
Harwin en miniatura

Colocacion automadtica, retencion
sequra, facil extraccion — Elimina la
soldadura, reduce costes

Portsmouth, UK, Noviembre
2013. Harwing, el destacado fa-
bricante de conectores hi-rel y
hardware SMT ha ampliado su
conocida gama EZ-Boardware de
blindajes RFI/EMI SMD con cuatro
nuevos tamanos, permitiendo en-
capsulados muy pequefios, bajos
perfiles de altura y proteccién para
buses con una buena fijacion al
PCB. Estos versatiles clips se sumi-
nistran en cinta y carrete, para que
asf puedan ser utilizados en equi-
pos de montaje SMT reduciendo
costes y mejorando la calidad. El
blindaje puede ser instalado sim-
plemente presionando en el lugar
durante el final del ensamblaje, ya
sea, manualmente o automética-
mente — Los escudos pueden ser
también extraidos de la misma

manera lo cual es beneficioso para
la revision y el mantenimiento.
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La amplia y robusta gama de
los blindajes EZ-BoardWare RFI se
presenta en siete tamanos diferen-
tes para adaptarse a tamanos de
entre 0.13mm y 1.0mm vy alturas
minimas de 0.8mm. Los blindajes
EZ-BardWare proporcionan cuatro
puntos de retencién muy seguros
los cuales resisten impactos y vi-
braciones proporcionando a la vez
una robusta conexién electrica. El
auto ensamblado de estos com-
ponentes elimina la necesidad en
el post ensamblaje de operaciones
de soldadura y des soldadura redu-
ciendo significativamente los ries-
gos de danar el PCB. Otro benéfico
significativo es que el blindaje es
operativo a 5 caras, lo cual es mas
rentable que la instalacion de la-
terares con tapa.

Paul Gillam, Manager de pro-
ducto comento: “Estos nuevos
blindajes EZ-BoardWare RFI/EMI
proporcionan un sistema seguro
de montaje a bajo coste para cual-
quier aplicacion que requiera pro-
teccion EMI local en un PCB inclu-
yendo sistemas de radio, equipos
wireless, navegadores satfelite, y
muchos otros productos industria-
les y de consumo. En combinacion
con otros productos de blindaje de
bajo coste, altos niveles de protec-
cién pueden ser conseguidos”

Para obtener mas informacién
pueden dirigirse a la siguiente di-
reccion: http://www.harwin.com/
catalogue/featured/rfi_shield_clips.
html Ref. N° 1311006

TAV/X

A KYOCERA GROUP COMPANY
Www.avx.com

AVX anuncia nuevos
modelos Modelithics
para sus series de
inductores 0402
MLO™ de bajo perfil

Nuevos modelos de simulacién
permiten a los ingenieros de di-
sefo de RF y microondas simular
con precisién el rendimiento y la
tolerancia de las series de induc-
tores AVX Q MLO

AVX Corporation, un fabricante
lider de componentes pasivos y
soluciones de interconexién, anun-
cia la disponibilidad de nuevos
modelos de inductores Modelithics
0402 con tolerancia muy ajustada,
alta corriente y alta Q multicapa
organica (MLO ).

Valor de referencia sensitivo,
sustrato escalable y totalmente
integrado con una gama de apli-
caciones de software incluyen-
do Agilent ADS, Genesys y AWR
Microwave Office), las uUltimas
incorporaciones de modelos d
componentes Modelithics a las
bibliotecas de AVX permiten a los
ingenieros de disefio simular con
precision el rendimiento de su HL
HLC, inductores, y la serie HLQ.

Basado en la tecnologia paten-
tada de AVX MLO ™, el bajo perfil
inherentemente HL, HLC, y bobi-
nas de la serie HLQ tienes bajas
corrientes parasitas, excelente di-
sipacion de calor y con capacidad
de soldadura, y son de montaje
superficial y expansién adaptado
a los PCBs FR4.

Utilizando la tecnologia de in-
terconexion de alta densidad de
lineas finas y la incorporacion de
materiales orgénicos de muy baja
pérdida, la serie también exhibe
un control estricto de tolerancia,
alta repetibilidad, alta Q y alta
estabilidad en frecuencia, lo que
es ideal para su uso en las comu-
nicaciones moéviles, por satélite,
GPS, prevencion de colisiones , red
de adaptacién y aplicaciones LAN
inaldambricas.

“"Modelos fiables y de simula-
cion preparado como los modelos
Modelithics ahorran a los disefa-
dores cantidades considerables de
tiempo y dinero en nuevos dise-
fios, por lo que nos esforzamos
por ofrecer continuamente nuevos
modelos, asi como los de actuali-
zacién existentes, para servir me-
jor a nuestros clientes”, dijo Larry
Eisenberger , ingeniero senior de
aplicaciones de marketing de AVX.

“Los nuevos modelos de induc-
tores 0402 Modelithics de toleran-
cia estrecha, alta corriente y alta Q
seran particularmente beneficiosas
para los disenadores de RF y mi-
croondas

Clasificado para uso en tem-
peraturas que abarcan -55° C a
+125° C, los HL 0402, HLC , y
HLQ las series de inductores MLO
presentan un alto rendimiento
de frecuencia y baja resistencia
de corriente continua, asi como
acabados que cuentan con cinta
RoHS. Ademas, todas las piezas
terminadas son 100 % a prueba de
pardmetros eléctricos y las caracte-
risticas visuales de acuerdo con las
normas de JEDEC y MIL.

Las hojas de datos y descargas
gratuitas de los Modelos Mode-
lithics para HL de AVX, HLC, vy la
Serie HLQ tolerancia estrecha , alta
corriente y alta Q 0402 inductores
de RF y aplicaciones de microondas
estan disponibles en http://www.
modelithics.com/mvp/AVX.

Ref. N° 1311007
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RS Components au-
menta su oferta de se-
miconductores median-
te acuerdo de distribu-
cién con Silicon Labs

El acuerdo amplia el acceso a circuitos
integrados analdgicos y de senal mix-
ta de alto rendimiento a los clientes
en EMEA y Asia

RS Components y Allied Elec-
tronics han firmado un acuerdo de
distribucién con Silicon Labs, fabri-
cante lider de circuitos integrados
analdgico - intensivos y de senal
mixta de alto rendimiento. Con este
acuerdo entre ambas compafias, RS
podré distribuir la amplia oferta de
semiconductores de Silicon Labs en
toda Europa, Oriente Medio, Africa
(EMEA) y Asia Pacifico.

RS tiene actualmente en stock
mas de 500 referencias de Silicon
Labs, y como consecuencia de este
acuerdo, a lo largo de los proximos
meses introducirad cientos de piezas
adicionales en sus centros de distri-
bucién a nivel global. De esta forma,
los clientes de RS podran elegir entre
una oferta mas amplia de semicon-
ductores lideres en la industria, para
satisfacer las necesidades tanto de in-
genieros electrénicos y compradores,
como de aficionados y profesores.

"Hemos visto en RS al aliado ideal
para una distribucion de primera cla-
se de nuestros productos en Europay
Asia, porque es una empresa innova-
dora y enérgica que cuenta con una
amplia oferta de semiconductores y
estd continuamente revisando y ex-
pandiendo sus actividades de soporte
en ingenieria”, coment6 Vaughan
Price, Vice-Presidente de Ventas para
EMEA en Silicon Labs. “RS aporta
significativas ventajas a los ingenie-
ros de todo el mundo a través de su
potente funcionalidad de comercio
electronico, sus herramientas de di-
sefio gratuitas e intuitivas y su plazo
de entrega en 24/48 horas.”

Por su parte, Jonathan Boxall,
Responsable Global de Semiconduc-
tores en RS Components, ha dicho
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"El acuerdo con Silicon Labs dara un
impulso significativo a nuestra gama
de semiconductores de alto rendi-
miento. La cartera de Silicon Labs pre-
senta una mezcla muy rica y atractiva
de circuitos integrados analdgicos y
de sefal mixta, que proporcionarén
soluciones de ingenieria a una amplia
variedad de disefos electrénicos en
multiples aplicaciones.”

Ref. N° 1311008

La nueva placa WiFi de
Arduino ya esta dispo-
nible en RS

Arduino Yun crea un entorno de dise-
Ao de codigo abierto para aplicacio-
nes de “Internet of Things”

RS Components ya cuenta con
el nuevo Arduino Yun en stock. Esta
placa es la primera de una nueva
gama de productos inaldmbricos que
integran la arquitectura de codigo
abierto de Arduino con Linux.

Arduino “YUn”, que significa
“nube” en chino, combina la placa
Arduino Leonardo existente, basada
en el microcontrolador Atmel ATme-
ga32u4 de 8 bits, con un soporte
WiFi integrado Atheros AR933 (SoC)
que utiliza Linino, una variante de
OpenWRT de MIPS GNU/Linux. La
principal prestacién de Arduino Yun
es su librerfa Bridge, que permite una
navegacion sencilla en servicios web
complejos que utilizan formatos de
texto basados en RAM como XML,
delegando todas las conexiones de
red y el procesamiento de transaccio-
nes HTTP al basado en Linux.

Al igual que Arduino Leonardo,
YUn tiene 14 pines de entrada / salida
digital, siete canales de modulacién
de ancho de pulso (PWM) y 12 en-
tradas analogicas. También incorpora
un oscilador de cristal de 16 MHz y
un conector microUSB, ademés de
una conexion estandar USB tipo A
y un conector para tarjetas microSD
compatibles con PoE para almacena-
miento adicional. Una vez que el YUn
se enciende por primera vez, funcio-
na como un punto de acceso WiFi,
creando una red WiFi denominada
“Arduino”. La placa se puede confi-
gurar luego asignando un nombre y
una contrasena a la red WiFi.

Jon Boxall, Responsable Global de
Semiconductores en RS Components,

comentod: “Yun es una importante
adicion a la gama Arduino, para cual-
quiera que desee desarrollar objetos y
entornos interactivos. Es ideal para las
aplicaciones emergentes de Internet
of Things, abriendo las puertas a toda
una serie de oportunidades de disefio
y aplicaciones de cédigo abierto que
estaban fuera de alcance anterior-
mente utilizando las placas Arduino
existentes.”

El nuevo Arduino Yun, asi como
el resto de productos de la familia Ar-
duino, estan disponibles para entrega
en 24/48 horas en RS Online, junto
con una amplia gama de placas de
extension.

Ref. N° 1311009

RS Components ana-
de motores trifasicos
energéticamente efi-
cientes a su gama de
automatizacion

Los motores de induccion de alto
rendimiento, flexibles y modulares
de Siemens minimizan los costes de
instalacién en una amplia variedad de
aplicaciones industriales

RS Components y Allied Electronics
amplia su oferta de productos dirigi-
dos al mercado de la automatizacion

con la introduccién de dos familias
de motores trifasicos de baja tensién
con rotor de jaula, compactos y de
alto rendimiento de Siemens.

Los motores modulares de 2 y 4
polos 1LA7 y 1LE1, trabajan en un
rango de potencia de entre 0,37 kW
y 7,5 kW y han sido disenados para
cumplir con el requisito de reducir el
consumo de energia en los sistemas
de accionamiento hidrulico, en una
amplia variedad de sectores industria-
les. Construidos en tamanos segun la
normativa IEC, el disefio de la carcasa
optimizado para EMC de estos mo-
tores combina la méxima flexibilidad
con minimos costes de instalacion, lo
que permite afadir piezas opcionales
tales como codificadores, frenos, ter-
mistores y ventiladores para que pue-
dan ser adaptados facilmente segun
las necesidades del cliente. Las cajas
de conexion, los pernos integrados y
las placas de rodamientos reforzadas
mejoran la funcionalidad. También
esta disponible una base de montaje
con tornillos particularmente Util para
la instalacion en espacios reducidos.
Los rotores del 1LA7 y 1LE1 se fabri-
can con una innovadora tecnologia
utilizando un compuesto de mate-
riales altamente conductivos, lo que
permite una considerable reduccion
en el tamano y el peso de los motores.
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DESIGNSPARK MECHANICAL

En RS Components nos encanta ayudar a los ingenieros a disenar productos revolucionarios.

Nuestro compromiso con la innovaciéon y el progreso nos impulsa a crear herramientas de
disefilo muy potentes y accesibles para todos los ingenieros del mundo.

DesignSpark Mechanical es un software de modelado en 3D muy facil de utilizar,
que proporciona una experiencia altamente intuitiva al usuario para ayudarle a crear sus
disefios mas rapido que nunca.

DESCARGUE GRATIS SU DESIGNSPARK MECHANICAL

Comience su préxima invencioén en

DESIGNSPARK
MECHANICAL PRESENTADO POR
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Ambos modelos estan disefados bajo
los estandares de eficiencia IE1 (estan-
dar), IE2 (alta) y IE3 (Premium ), sin
aumento de la altura del eje en toda
la gama, permitiendo que los motores
puedan ser sustituidos utilizando la
infraestructura mecanica existente con
un coste minimo

La alta calidad del sistema de ais-
lamiento de motor de Siemens ga-
rantiza la maxima resistencia eléctrica
y dindmica, permitiendo a todos los
motores Siemens con variadores de
velocidad de hasta 460 V que fun-
cionen directamente o a través de un
convertidor, sin necesidad de medidas
adicionales.

Los motores de induccién de co-
rriente alterna y bajo consumo ener-
gético 1LA7 y 1LE1 son adecuados
para una amplia variedad de aplicacio-
nes industriales, incluyendo bombas,
ventiladores, cintas transportadoras, y
compresores. Ademas también estan
disponibles modelos mas resistentes,
ideales para su uso en entornos agre-
sivos, como los que se encuentran en
las industrias quimica y petroquimica.

Los motores de induccion trifasica
de corriente alterna 1LA7 y 1LE1 estan
disponibles en rsonline.es con entrega
en 24/48 horas.

Ref. N° 1311010

RS Components ahorra
tiempo y costes al sec-
tor industrial con los
interruptores de final
de carrera inaldmbricos
de alta fiabilidad

La serie de gran durabilidad Limitless™
de Honeywell reduce los costes de
instalacién y mantenimiento aumen-
tando la productividad

RS Components incluye en su ofer-
ta la gama de sensores inaldmbricos
y productos de control Limitless™ de
Honeywell. Esta serie combina inte-
rruptores de final de carrera para apli-
caciones de alta y media resistencia de
Honeywell con tecnologia inalambrica
de vanguardia para crear una amplia
linea de productos, que no requie-
ren sistemas complejos de cableado
y conectores que ademas implican
elevados costes de mantenimiento.

Los dispositivos inaldmbricos
pueden ser instalados en sistemas y
equipos existentes minimizando los
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tiempos y costes de instalacion, v,
consecuentemente, aumentando la
eficiencia de las maquinas, equipos,
OEMs y operadores de las industrias
del petréleo y gas, de transporte y pe-
troquimica, entre otras. Los interrup-
tores estan especialmente adecuados
para aplicaciones de control remoto
donde el cableado o su mantenimien-
to no resultan fisicamente posibles o
econdmicamente viables.

La serie Limitless™ utiliza el pro-
tocolo global y gratuito RF wireless
802.15.4 WPAN que permite comuni-
caciones en distancias de hasta 300m
(1000 pies) sin utilizar repetidores,
dependiendo del tipo de antena, y
prolonga la duracion de la bateria
con la avanzada tecnologia de gestion
de energia.

Los interruptores pueden ser con-
figurados para permitir un maximo de
dieciséis dispositivos para comunicarse
con un modulo receptor.

Tienen la misma durabilidad meca-
nica, rangos de temperatura y estan-
quidad de los interruptores estandar
con la ventaja adicional de funciona-
lidad inalambrica.

La sefial inaldmbrica se recibe por
un receptor montado en panel o por
un moédulo de carril DIN industrial,
que la convierte en una senal de sa-
lida. Estas salidas pueden ser LED,
avisadores acusticos o senales eléctri-
cas. También son posibles las comu-
nicaciones CAN, Profibus, y Ethernet
estandares. Todos los productos Limit-
less™ incluyen de forma estandar el
diagnostico de sefal y de baterfa. La
serie de interruptores Limitless de Ho-
neywell esta disponible para entrega
en 24/48 horas en rsonline.es
Ref. N° 1311011

Los nuevos MOSFETs
para automocién pro-
porcionan resistencia
RDS(on) ultra baja para
aplicaciones de alta po-
tencia

La gama COOLIRFET™ de Internatio-
nal Rectifier ofrece un alto rendimien-
to en aplicaciones de alta corriente
para automocion

RS Components presenta la nueva
gama de MOSFETs para automocion
COOLIRFET ™ de International Recti-
fier (IR), lider mundial en tecnologia
para la gestion de potencia.

Los nuevos dispositivos ofre-
cen baja resistencia en conduccion
(RDS(on)) para aplicaciones de carga
pesada, incluyendo la direccion asis-
tida (EPS), los sistemas de frenado
y otras cargas elevadas en vehiculos
equipados con motor de combustion
interna (ICE) y micro hibridos. La fami-

lia formada por 22 nuevos MOSFETs
de canal-N y 40 V con homologacion
AEC-Q101 incorpora la tecnologia
“trench” Gen12.7, que ofrece una
RDS(on) ultra baja en encapsulados
D2Pak-7P, D2Pak, DPak, TO-262, IPAK
y TO-220. El modelo AUIRFS8409-7P
con encapsulado D2Pak-7P cuenta
con una RDS(on) maxima de tan solo
0,75 mOhm a 10 Vgs, con una co-
rriente nominal de hasta 240 A. Los
nuevos dispositivos ofrecen un bajo
nivel de pérdidas de conduccion y
excelentes prestaciones en caso de
avalancha, ofreciendo mayor eficien-
cia, densidad de potencia y fiabilidad.
Con estas caracteristicas, muchas apli-
caciones que utilizan estos nuevos
dispositivos COOLIRFET™ trabajan
a temperatura menores que con los
MOSFETs méas avanzados.

IR busca promover la calidad en la
automocién con el objetivo de lograr
cero defectos, realizando pruebas
dindmicas y estaticas como parte del
“Part Average Testing”, asi como la
inspeccién visual automatizada a
nivel de oblea al 100% de los com-
ponentes. Los nuevos dispositivos
estan homologados con AEC-Q101,
que exige que no haya una variacion
mayor del 20% de RDS(on) después
de 1.000 ciclos de temperatura en
pruebas. Ademas, son respetuosos
con el medio ambiente y cuentan
con una lista de materiales libres de
plomo, conforme a RoHS.

Todas las variantes de la gama IR
COOLIRFET™ estan disponibles para
entrega en 24 horas a través de RS
Online.

Ref. N° 1311012
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T H ACO® Convertidores DC/DC disefiados con una nueva tecnologia que mejoran el

POWEH rendimiento y optimizan la gestion térmica, incorporando componentes de
alta calidad que permiten mayores densidades de potencia.

TRACOPOWER presenta seis nuevas series
de convertidores DC/DC ultra compactos,
con aislamiento, para aplicaciones de altas

N

® Alto rendimiento en todo el rango de carga © Aislamiento 1/0 1500 VDC
e Tensiones de salida totalmente reguladas ¢ (ontrol remoto On/Off

6 w en formato SIP-8

Serie TMR-6WI
con entrada 4:1

Serie TMR-6
con entrada 2:1

30 w en caja metalica 1"x 1" apantallada por los 6 lados

Serie THN-30WI
con entrada 4:1

i Serie THN-30
con entrada 2:1

60 w en caja metalica 1"x 1" apantallada por los 6 lados

Serie TEN-60WIN

Serie TEN-60N con entrada 4:1

con entrada 2:1

Arrow Electronics  +34913043040 www.arroweurope.com t
Kolbi Electronica  +34944439900 www.kolbi.es
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Los microcontrolado-
res de 32 bit PIC32MZ
de Microchip ofrecen
las mayores prestacio-
nes dentro de su cate-
goria

Principales caracteristicas:

* 330 DMIPS y 3,28 CoreMarks™/
MHz; mejora la densidad de codigo
en un 30%

* La nueva familia de 24 miembros
integra 2 MB de Flash, 512 KB de
RAM, convertidor A/D de 28 Msps,
motor criptogréfico, Hi-Speed USB,
10/100 Ethernet, CAN y numerosos
canales serie

* Elnucleo MIPS microAptiv™ ana-
de 159 nuevas instrucciones DSP para
audio en streaming/digital

e Ofrece soporte a visualizadores
WQVGA sin chips gréaficos externos

Microchip anuncia la nueva fami-
lia PIC32MZ Embedded Connectivity
(EQ), formada por 24 microcontro-
ladores de 32 bit. Proporciona las
mayores prestaciones dentro de su
categoria, 330 DMIPS y 3,28 Core-
Marks™/MHz, ademéas de Flash de
doble panel y actualizacién en tiempo
real (hasta 2 MB), una gran RAM (512
KB) y los periféricos de conectividad
— entre ellos 10/100 Ethernet MAC,
Hi-Speed USB MAC/PHY (por primera
vez para microcontroladores PIC®) y
dos puertos CAN —todo ello necesario
para cubrir las exigentes aplicaciones
actuales. La familia PIC32MZ también
alcanza la mayor densidad de cédigo
dentro de su categoria, un 30% mas
alta que sus competidores, junto con
un convertidor A/D de 28 Msps que
ofrece una de las mejores velocidades
de proceso de los datos para micro-
controladores de 32 bit. Para com-
pletar el elevado nivel de integracion
de esta familia disponen de un motor
criptografico de hardware de altas
prestaciones con un generador de
numeros aleatorios para criptogra-
fiado/descriptografiado de datos a
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alta velocidad y autenticacién como
AES, 3DES, SHA, MD5 y HMAC, asi
como el primer interface SQI en un
microcontrolador de Microchip y el
mayor nimero de canales serie den-
tro de los PIC32.

Los disefadores de sistemas
embebidos afrontan los requisitos
cada vez mas elevados en cuanto
a funciones anadidas que exigen
mas prestaciones y memoria del
microcontrolador. Al mismo tiempo,
esperan reducir el coste y la compleji-
dad mediante el uso de un menor nu-
mero de microcontroladores. La fami-
lia PIC32MZ triplica las prestaciones
y cuadruplica la memoria respecto a
las familias PIC32MX de la generacién
anterior, asi como un elevado nivel de
integracion de periféricos avanzados.

Para aplicaciones que necesitan
conectividad embebida, la familia
incorpora Hi-Speed USB, Ethernet y
CAN, ademés de un gran niimero de
pilas de protocolo para conexiones
por cable e inaldambricas. Muchas
aplicaciones embebidas estan incor-
porando mejores visualizadores grafi-
cos y la familia PIC32MZ puede ofre-
cer soporte incluso a visualizadores
WQVGA sin chips gréficos externos.
Las aplicaciones de audio en strea-
ming/digital pueden aprovechar las
159 instrucciones DSP de esta familia,
su gran memoria, periféricos como
12S y el software disponible. Las ac-
tualizaciones en campo representan
otro reto cada vez mas importante
para los ingenieros y responsables de
disefo. Los 2 MB de Flash interna de
la familia PIC32MZ permiten realizar
actualizaciones en tiempo real me-
diante dos paneles independientes
que ofrecen una forma segura de
llevar a cabo la actualizacion mientras
se trabaja a maxima velocidad.

“Nuestras nueva familia PIC32MZ
se ha disefado para aplicaciones
embebidas de gama alta y préxima
generacion que exigen elevados ni-
veles de prestaciones, memoria e
integracion de periféricos avanza-
dos”, declaré Rod Drake, director
de la Divisién MCU32 de Microchip.
“La familia PIC32MZ permite que los
disenadores anadan funciones como
visualizadores gréficos avanzados,
unas mayores prestaciones en tiempo
real y una mayor seguridad con un
solo microcontrolador, disminuyendo
asi el coste y la complejidad”.

PIC32MZ u_n_'

El PIC32MZ es el primer
microcontrolador de Microchip en
emplear el ntcleo MIPS microAptiv™
de Imagination, que anade 159 nue-
vas instrucciones DSP que permiten la
ejecucion de algoritmos DSP con un
numero de ciclos hasta un 75% mas
bajo que con las familias PIC32MX.
Este nlcleo también proporciona la
arquitectura del juego de instruc-
ciones microMIPS®, que mejora la
densidad de cédigo mientras trabaja
casi a la maxima velocidad, cache de
instrucciones y datos, y con sus 200
MHz/ 330 DMIPS triplica las presta-
ciones del PIC32MX.

“Microchip es un abanderado de
la arquitectura MIPS en los microcon-
troladores y ha basado la creacién
de su linea de PIC32 de altas pres-
taciones en MIPS. Ademaés, Micro-
chip ha colaborado de forma valiosa
para definir las funciones de la nueva
CPU MIPS microAptiv, que ha sido
disenada para cubrir la demanda de
aplicaciones de nueva generacién en
cuanto a mayores niveles de presta-
ciones y de funcionalidad”, sefalo
Tony King-Smith, Vicepresidente Eje-
cutivo de Marketing en Imagination
Technologies. “Con su nueva familia
PIC32MZ basada en microAptiv, Mi-
crochip lleva de nuevo las prestacio-
nes y la innovacion en las funciones
del microcontrolador a nuevos nive-
les. En Imagination estamos encan-
tados con este nuevo logro derivado
de nuestra colaboracién estratégica
con Microchip para atender las cam-
biantes necesidades del mercado”.
Microchip dispone a partir de hoy de
tres nuevas herramientas de desarro-
llo para PIC32MZ. El kit de iniciacion

completo PIC32MZ EC (PIC32MZ EC
Starter Kit) tiene un precio de 119
ddlares y sesuministra en dos versiones
para ofrecer soporte a los componen-
tes de la familia con motor criptogréafi-
co integrado (DM3200060) o sin éste
(DM320006). La tarjeta de expansion
multimedia (Multimedia Expansion
Board Il - DM320005-2) se suministra
con un precio especial de lanzamiento
de 299 dolares durante los seis prime-
ros meses y se puede utilizar con el kit
de inicio para desarrollar gréaficos HMI,
conectividad y aplicaciones de audio.
El adaptador para el kit de inicio (Star-
ter Kit Adapter - AC320006), de 168
a 132 patillas, tiene un precio de 59
dolares y permite realizar desarrollos
con el amplio catélogo de tarjetas
hija de Microchip especiales para una
determinada aplicacién. El médulo
enchufable (PIC32MZ2048EC Plug-in
Module - MA320012) tiene un precio
de 25 ddlares y se dirige a los usuarios
ya existentes de la tarjeta de desarrollo
modular Explorer 16. La disponibilidad
de los 12 primeros miembros de la
familia PIC32MZ se prevé a partir de
septiembre de 2013 para muestreo
y produccién en volumen, mientras
que la disponibilidad de los otros 12
miembros, asi como otras opciones de
encapsulado, esté prevista para varias
fechas hasta mayo de 2014. El motor
criptogréfico esta integrado en ocho
de los microcontroladores PIC32MZ;
ademds son 12 los microcontroladores
que disponen de 1 MB de y otros 12
disponen de 2 MB de Flash.

Para mayor informacién, visite
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/ESIG
Ref. N° 1311013
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Microchip anuncia el
primer entorno de de-
sarrollo de firmware
embebido con sopor-
te, licencias vy reventa,
tanto a nivel interno
como de otras firmas

Principales caracteristicas:

* MPLAB® Harmony integra un
creciente paquete formado por midd-
leware, drivers, bibliotecas y sistemas
operativos en tiempo real (RTOS)

* Simplifica el desarrollo de cédigo
para microcontroladores de 32 bit,
reduce los errores de integracion y
acelera los disefos

* la arquitectura modular permite
su integracion eficiente en una pla-
taforma independiente respecto al
RTOS

* Proporciona descargas y soporte
para una amplia oferta de software
previamente comprobado e intero-
perativo

Microchip anuncia el entorno de
desarrollo de firmware mas completo
del mercado para microcontrolado-
res de 32 bit: MPLAB® Harmony.

MPLAB® Harmony

Este entorno es el primero en inte-
grar licencias, reventa y soporte de
middleware, drivers, bibliotecas y
RTOS tanto de Microchip como de
terceros. En la actualidad Harmony
incorpora productos de otras firmas,
como Express Logic, FreeRTOS, Inter-
Niche, WITTENSTEIN High Integrity
Systems y wolfSSL, ademas de otras
en preparacién. El resultado es que
los desarrolladores pueden simpli-
ficar enormemente su proceso de
desarrollo de cédigo para microcon-
troladores PIC32 al reducir los errores
habituales de integracién, acelerando
asi la comercializacion.

Ante la creciente complejidad de
los sistemas embebidos, los estudios
de mercado han demostrado que el
desarrollo de software representa
por término medio un 60% del ciclo

ﬁ\ MicrRoOCHIP

de disefio. Al mismo tiempo, los di-
sefadores estan utilizando toda una
variedad de software cuya compati-
bilidad no ha sido comprobada, asf
como multiples fuentes de compra
y soporte. Esto alarga el tiempo de
verificacion y depuracion una vez
finalizado el disefio, lo cual puede
costar entre 10-30 veces mas que
los defectos hallados durante la fase
de disefo. El nuevo entorno MPLAB
Harmony de Microchip reduce el
tiempo y los costes de desarrollo al
proporcionar una sola fuente inte-
grada, abstracta y flexible para el
cédigo comprobado por Microchip,
depurado e interoperativo. Ademas,
Harmony aporta una arquitectura
modular que permite una integra-
cion eficiente de multiples drivers,
middleware y bibliotecas, ademas

HARMONY

Integratad Softwane Froméwork
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de ofrecer un entorno independiente
respecto al RTOS. Esta verificacién
previa e integracién no solo aceleran
el desarrollo, sino que también po-
tencian la reutilizacion. Por el lado
del hardware, el entorno Harmony
facilita alin mas la portabilidad de
cbédigo y la adaptacion a los diferen-
tes microcontroladores PIC32 de 32
bit de Microchip. Asimismo, gracias
a la utilizacion de esta fuente Unica
para cédigo propio y de terceros (en
versiones gratuita y de pago) con el
soporte de Microchip, los disenado-
res pueden mejorar enormemente
sus tiempos de reaccién a los requisi-
tos siempre cambiantes del mercado
final. “MPLAB Harmony proporciona
un nuevo planteamiento al desarrollo
de software que no tiene igual en
el mercado embebido”, senalé Rod
Drake, director de la Division MCU32
en Microchip. “Nadie mas suministra
un entorno de desarrollo de firmware
completo y Unico en el cual los dise-
nadores pueden descargar y hallar
soporte para una amplia variedad de
software previamente comprobado e
interoperativo”. MPLAB Harmony ya
se encuentra disponible y la version
bésica del entorno es gratuita. Su
primera versién ofrece soporte inicial
a la nueva familia PIC32MZ, asi como
a las familias PIC32MX. El soporte
total para todas las familias PIC32
estd previsto para la proxima ver-
sion, que se comercializard en marzo
de 2014. Una vez descargada, hay
un menU modular de opciones de
software gratuitas y de pago que ya
se encuentran también disponibles.
Entre la creciente lista de productos
inicialmente incorporados se encuen-
tran FreeRTOS de Real Time Engineers
Ltd. y OPENRTOS de Wittenstein High
Integrity Systems; una pila TCP/IP de
InterNiche Technologies; y la CyaSSL
Embedded SSL Library de wolfSSL,
entre otros muchos. El centro de
diseno en linea (MPLAB Harmony
Online Design Center) de Microchip
proporciona a los disefiadores un
portal en el que pueden descargar
de manera sencilla el entorno e ini-
ciar su desarrollo. También ofrece
numerosos recursos a los usuarios
del entorno Harmony.

Para mayor informacién, visite el
sitio Web de Microchip en: http:/
www.microchip.com/get/V2PJ.

Ref. N° 1311014
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Elektro-Automatik
La gama completa para la alimentacién de corriente

Fuentes de laboratorio programables de Fuentes de laboratorio programables de Fuentes anexas programables Serie PSI
la Serie PS 8000 Ty PSI 8000 T la Serie PS 8000 DT y PSI 8000 DT 800 R

» Potencias de 320W hasta 1500W » Potencias de 320W hasta 1500W « Potencias de 320W hasta 1500W

» Tensiones de 16V hasta 360V DC » Tensiones de 16V hasta 360V DC » Tensiones de 16V hasta 360V DC

* Corrientes de 5A hasta 60A « Corrientes de 5A hasta 60A  Corrientes de 5A hasta 60A

 Controlado por y-procesador » Controlado por p-procesador « Controlado por y-procesador

+ Versién banco en formato torre « Version banco en caja de disefio » En caja para el montaje interno

» Todos los valores en display grafico » Todos los valores en display grafico * Todos los valores en display grafico

+ Etapa de salida variable « Etapa de salida variable - Etapa de salida variable

+ Configuracion del equipo memorizable » Configuracion del equipo memorizable « Configuracién del equipo memorizable

 Funcion de secuencia integrada * Funcion de secuencia integrada - Interfaz analogica

* Regulacion de la resistencia interna » Regulacion de la resistencia interna + Sensor remoto

* Interfaces: Analdgico/CAN/IEEE/ * Interfaces: Analdgico/CAN/IEEE/ « Interfaces: Analdogico/CAN/RS232/USB
Ethernet/RS232/USB/Profibus y softwa- Ethernet/RS232/USB y software de y software de usuario
re de usuario usuario

Cargadores de baterias programables Conexiones digitales y analégicas pro- Fuentes modulares para sistemas rack
para todas las baterias recargables gramables y parametrables DIN41494

» Potencias de 160W hasta 150kW * Interfaces: Anak’)gica con Separacién » Potencias de 58W hasta 240W

» Tensiones de 12V hasta 1500V DC galvanica/CAN/IEEE/Ethernet/RS232/ * Tensiones de 3,3V/5V/12-15V/24V

 Corrientes de 5A hasta 5100A USB « Corrientes de 2,5A hasta 30A

+ Controlado por p-procesador « Instalacion sencilla de las tarjetas » Entrada de 90-264V AC / 90-360V DC

* Versién como anexo incorporado y « Plug and Play « Alto grado de eficiencia hasta 92%
maédulo para 19” « Configuracion sencilla en el propio » Corrector del factor de potencia activo (PFC)

» Todos los valores en display grafico equipo « Salidas mono/dual/triple

+ Para las baterias de litio, de plomo, de « Separacion galvanica hasta 2000V « Salidas de regulacién individual
NiMh y NiCd « Amplio software de usuario » Entrada sensor remoto (extern on/off)

» Compensacion de temperatura « Amplios VI's de LabView * Proteccion a la sobre-tension (OVP)

* Interfaces: Analogico/CAN/USB vy sof- « Conexionado con equipos PSI 9000 * Proteccién al sobrecalentamiento (OTP)
tware de usuario « Para sistemas de test automatizados * “Power sharing” para conexién en paralelo

« |déneas para muchas de las Series EA « Sistemas de 48V disponibles bajo consulta

Cargas electronicas programables DC

Cargas electronicas programables DC con re-alimentacion a red
» Potencias de 640W hasta 150kW T » Potencias de 400W hasta 10,5kW, sistemas hasta 105kW
* Tensiones de 0...32V hasta 0...1500V DC 1 : » Tensiones de 80V hasta 1500V DC
* Corrientes de 0...10A hasta 0...5100A ] PN  Corrientes de 25A hasta 600A, sistemas hasta 5100A
« Controlado por p-procesador ] . * Controlado por p-procesador o FPGA (ELR) 4 5
« Para aplicaciones fotovoltaicas (FV) y 1 o + Modos CC+CV+CP+CR Realimentacién a red

vehiculos eléctricos ] : * Todos los valores en display, menu intuitivo o
 Etapa de salida variable o por panel tactil
+ Simulacion de coleccion FV (test MPPT, run-int) * Para sistemas de test automatizados o Burn-in I:

AC

* Regulacion de la resistencia interna (opcion)  Para colecciones fotovoltaicos hasta 1500V
* Funcion de secuencia integrada -  Para descarga de litio (vehiculo E), Ultracap
» Armarios de carga y fuente combinados || || || 1 y células energéticas
» Equipo de banco, modulo de 19” y 3 T * Funciones de test dinamicas, generador de
sistemas de armarios de 19” con 42UA RIS, i funciones
* Interfaces: Analdgico/CAN/GPIB/ T ; 1 » Armarios combinados de fuente y carga
Ethernet/RS232/USB, software de EEE . | » Equipo de banco, médulo de 19" y sistemas de armarios de
usuario 19” con 42UA
* Interfaces: CAN/GPIB/Ethernet/RS232/USB/Profibus/Modbus

Distribuido en Espafia por Hameg Instruments, S.L. - c. Doctor Trueta, 44 - 08005 Barcelona email@hameg.es www.hameg.es

www.elektroautomatik.de
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HLG-120H/185H-C
SERIES

Tras el lanzamiento de las fuentes
de alimentacién en corriente cons-
tante con tensiones altas de salida
(series HLG-60H/80H-C) Meanwell,
representada de Olfer, ha introduci-
do ademas dos nuevos modelos para
led de mayor potencia HLG-120H-C
(150W) y HLG-185H-C (200W), para
cumplir con los requisitos de aplica-
ciones de iluminacion con demanda
de voltaje de salida alto.

Cuenta con un amplio rango de
entrada entre 90y 305 VCA y valores
entre 350 y 1400mA nominales de
corriente constante en la salida para
bombillas de iluminacién convencio-
nal. En la salida nos pueden propor-
cionar hasta 430VDC las HLG-120H-C
0 400VCC para HLG-185H-C. Equi-
padas con grados de proteccion
IP65/67, capacidad anti-vibracion de
5Gy nivel de inmunidad de sobreten-
sion de 4 kV, estas dos series pueden
soportar el polvo y la humedad del
ambiente al aire libre o en interiores.

Disefadas con los ultimos avan-
ces en topologia, la serie HLG-
120H/185H-C proporcionan hasta
un 94% de alta eficacia, por lo que
pueden ser refrigeradas por con-
veccion de aire libre desde -25°C a
+70°C de temperatura ambiente.
Estas dos series tienen tres opcio-
nes (A B D type / /) con diferentes
mecanismos y funciones para su
seleccion. En el modelo estandar, los
usuarios pueden ajustar el rango de

tensién del 50% al 100% por poten-
ciémetro interno; el tipo B esta equi-
pado con el tipo de regulacién tres
en uno (senal externade 1 a 10 VCC,
PWM, resistencia), mientras que el
tipo D (modelo opcional) consta
de un temporizador por etapas de
regulacion cuya funcién se puede
personalizar a peticién.

Ademas de las funciones estan-
dar de proteccion para el cortocir-
cuito, sobre voltaje y sobre tempe-
ratura, estos modelos cumplen con
los certificados globales UL / CUL /
ENEC / CB / CE, incluidas las nor-
mas de iluminacién UL8750, ENEC
EN61347-2-13, EN6238. Entre sus
principales aplicaciones se incluyen
disefios de iluminacién de calles con
una sola tira de LED conectados en
serie y alto voltaje de salida, ilumina-
cion LED para tuneles, iluminacién
para puntos de luz, iluminacién para
campanas e iluminacién decorativa
LED de interior o para exteriores.
Caracteristicas:

* Amplio rango de entrada 90 ~
305VAC

e Funcién de PFC activo

* Alta eficiencia 94%

* Carcasa de aluminio recubierto
de cola epoxi, cumplen con IP65/67
* Corriente de salida ajustable

* Cumple con 4 kV de nivel de
inmunidad contra sobretensiones
(EN61000-4-5)

* Entre -25°Cy 70°C de temperatura
de trabajo

* Refrigeracion por conveccion de
aire libre

* Protecciones: Cortocircuito / sobre-
tensién / sobre temperatura

* Certificados: UL/ CUL/ ENEC/
CB/CE

* Modelos multiples

Ref. N° 1311015
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Salicru celebra el
d0aniversario del lan-
zamiento de su primer
SAI

Actualmente, fabrica y suministra
mas de 60.000 SAls al aho, con
una potencia total superior a 120
MVA, equivalente a la proteccion de
400.000 ordenadores

Hace cuatro décadas tuvo lugar
un hito empresarial que da sentido a
lo que es hoy Salicru: la fabricacién 'y
comercializacion de su primer Siste-
ma de Alimentacion Ininterrumpida
(SAl). La empresa, de origen fami-

liar, fue pionera en nuestro pafs, en
un momento en que empezaban a
generalizarse los primeros sistemas
informéticos y disponer de una ener-
gia constante y segura se convirtié
en una necesidad.

Hoy en dia, estos equipos estan
presentes de forma generalizada en
nuestros negocios e industrias, nues-
tros hogares, nuestras calles y vias,
nuestros aeropuertos y red ferrovia-
ria, nuestros sistemas de telecomuni-
caciones, nuestro ocio, nuestra salud
... En definitiva, disponer de equipos
que garanticen un suministro eléctri-
co continuo, 6ptimo y estable se ha
convertido en un gesto indispensa-
ble tanto en el entorno empresarial
como domeéstico.

Desde sus inicios, la misién de
Salicru ha sido asegurar una 6pti-
ma disponibilidad energética y ga-
rantizar una proteccion avanzada

www.salicru.com

y versatil de los equipamientos tec-
nolégicos, tanto informaticos como
multimedia. Cuatro décadas después
del lanzamiento de su primer SAI
y 600.000 unidades instaladas en
todo el mundo han permitido hacer
realidad el suefio de los fundadores
de la compania: energia sin interrup-
ciones. Actualmente, Salicru fabrica
y suministra mas de 60.000 SAls al
afio, con una potencia total superior
a 120 MVA, equivalente a la protec-
cion de 400.000 ordenadores.

Con el paso de los afos, la evolu-
cién del mercado exige un esfuerzo
continuo de renovacién en la bus-
queda de valores diferenciales y Sali-

cru ha sabido adaptarse a las nuevas
realidades. Desde el lanzamiento al
mercado del primer SAI, ha dedica-
do importantes recursos técnicos
y humanos a seguir investigando y
desarrollando equipamiento de elec-
tronica de potencia para garantizar
un suministro eléctrico continuo,
limpio y fiable a todos sus clientes.
Todo ello ha permitido que, cua-
renta anos después, Salicru se haya
convertido en la primera empresa
nacional en el sector de la electrénica
de potencia y la de mayor proyeccion
internacional, con presencia en mas
de 40 paises. Su gama de SAls repre-
senta el 60% de las ventas de la com-
pafia e incluye soluciones domésticas
como los SAI SPS.ONE, SPS.HOME y
SPS.SOHO+ y profesionales como
las series SLC TWIN, SLC CUBE3, SLC
ADAPT y SPS ADVANCE RT.
Ref. N° 1311016
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Soluciones para iluminacion led |

Amplia gama de componentes.

Soporte técnico y laboratorio de pruebas.
Productos de la méaxima calidad.

Gran nivel de stock y rapidez.

Disipadores

Led Drivers

MW
[AEAN WelL ]
De 5 a 320W. MechaTronix 5 afios de garantia

Pin, estrella, activos.

2, 3y 5 aftos de garantia.
Versiones para aplicaciones solares, Para leds de hasta 100W.
Dimables 0-10V, PWM, DALI, Trac, etc. Soluciones hasta 12.000Lm.
Tensién constante y corriente constante. Verificados y aprobados por los
IP30, IP54, IP65, IPG7, para circuito impresa. principales fabricantes.

De 0,1 a 300W. Opticas.

Hasta 155 Lm/W L\ ' Dimmers.

En todos los colores. i Reflectores.

3 4 4 pasos Macadam. Interface térmicos. ()

Versiones con alto CRI>95. Controladores y 9 e 3 0

Variedad de formatos COB, PLCC, reguladores, A A T T el
Mansgreant Condktan igfreragrt Optemaratan

MADRID =« BARBCELONA =« BILBAO = VALENCIA s AVEIRO
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Agilent Technologies

www.agilent.com

Nuevo equipo de prue-
bas inalambricas EXM
de Agilent para produc-
cién de alto volumen
de dispositivos WLAN
802.11ac LTE-Advan-
ced

SANTA CLARA, California, 12
de noviembre de 2013 — Agilent
Technologies ha anunciado hoy el
lanzamiento del equipo de pruebas
inaldmbricas EXM E6640A, que ofre-
ce una extraordinaria escalabilidad
para pruebas de fabricacion con
cobertura tecnolégica, rendimiento y
capacidad para comprobar hasta 32
dispositivos de conectividad celular
e inaldmbrica en paralelo. El EXM
brinda a los fabricantes velocidad,
precisién y densidad multipuerto
para aumentar rapidamente la pro-
ductividad y optimizar la fabricacion
de volumen completo. Para acelerar
el desarrollo de las pruebas, el EXM
se sincroniza con los chipsets celula-
res y WLAN mas recientes.

“Para resolver los problemas de
fabricacion actuales, nuestros clien-
tes necesitan realizar pruebas de
dispositivo paralelo més rapidas y

precisas que les permitan maximizar
la productividad y el rendimiento”,
sefala Guy Séné, Vicepresidente
de Agilent y Presidente del Grupo
de medidas electrénicas. “El EXM
da respuesta a estas necesidades vy,
conforme cambian los requisitos de
prueba, ofrece escalabilidad modu-
lar para que los fabricantes puedan
desarrollar sus estaciones de prueba
con mayor rapidez y mantenerse al
tanto de los dispositivos de nueva
generacion y las normas con el coste
de prueba més bajo”.

El EXM, que proporciona la maxi-
ma escalabilidad, se puede confi-
gurar con hasta cuatro canales de
transmisién/recepciéon (TRX) inde-
pendientes, cada uno de los cuales
constituye un completo generador
vectorial de senales y analizador vec-
torial de senales. Cada TRX incluye
cuatro puertos de RF, dos duplex y
dos semiduplex, para proporcionar
una densidad de puertos lider en el
mercado. Para aumentar ain més la
escalabilidad y la densidad de puer-
tos, el EXM se puede personalizar
para conectar hasta 32 dispositivos
sometidos a prueba a través de tec-
nologia de adaptador multipuerto
(MPA).

Para los dispositivos altamente
integrados existentes en la actuali-
dad, el EXM ofrece ancho de banda
de 160 MHz, rango de frecuencias
de hasta 6 GHz y la seleccion més
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amplia de cobertura multiformato,
desde LTE-Advanced en conectividad
celular hasta 802.11ac con multi-
ples entradas y salidas (MIMO) en
conectividad inaldmbrica. Las apli-
caciones de medida de la Serie X de
Agilent, contrastadas en el mercado,
proporcionan una amplia gama de
funciones de prueba de verificacién y
calibracion para normas especificas.

Para maximizar la capacidad de
produccién, el EXM estd equipado
con un procesador Quad-Core, co-
nexion PXle de alto ancho de banda
y funciones de analizador de se-
cuencias avanzadas. Para reducir el
tiempo de prueba, el EXM ofrece
capacidad para realizar multiples
medidas en un Unico conjunto de
datos adquiridos.

La calidad superior de las senales
y la excelente precision de medida ga-
rantizan mejoras en el rendimiento
a la primera pasada. Por ejemplo, la
precisién de nivel de potencia es la
mejor de su categoria, con =0,5dB a
3,8 GHz, y el nivel de ruido de EVM de
receptor es de -42 dBm para 802.11ac.

El EXM E6640A ya se encuentra
disponible. Pongase en contacto
con un representante comercial de
Agilent para obtener informacién
sobre precios.

Mas informacion en www.agi-
lent.com/find/EXM. Imégenes de
alta resolucion disponi
Ref. N° 1311017

Agilent Technologies

TOSHIBA

Leading Innovation 2>

www.toshiba.com

Toshiba presenta el nue-
vo microcontrolador
TMPM384FDFG

Toshiba Electronics Europe
(TEE) ha anunciado un nuevo
microcontrolador basado en ARM®
CortexTM M3®, que permite con-
trolar tanto mecanismos de accio-
namiento por motor como sistemas
en general.

El TMPM384FDFG combina una
memoria de gran capacidad con ca-
nales temporizadores multifunciona-
les, convertidores analdgico-digitales
y puertos de entrada y salida mejora-
dos en un Unico dispositivo.

Las aplicaciones de control de
motor generalmente constan de
una unidad de accionamiento por
motor y una unidad de control del
sistema. Ambas unidades integran un
microcontrolador y software.

El TMPM384FDFG permite utilizar
un simple microcontrolador y soft-
ware para cumplir las dos funciones y
contribuird a desarrollar sistemas mas
eficientes y ayudara a reducir los cos-
tes de desarrollo y produccién. El TM-
PM384FDFG viene equipado con una
memoria flash de 512 kB y SRAM de
32 kB y funciona con una sola fuente
de alimentacién de 5 V, habitual para
dispositivos de control de motor y elec-
trodomésticos, tales como acondicio-
nadores de aire, frigorificos, lavavajillas
y microondas, asi como calentadores
de agua y equipos industriales.

Provisto de convertidores analo-
gico-digitales de 12 bits y 22 canales
de alta precisién, puertos de entrada
y salida mejorados y temporizado-
res multifuncionales de 4 canales, el
nuevo microcontrolador de la serie
TX03 permite controlar tanto moto-
res como IGBT.

Alojado en un encapsulado
LQFP144, el circuito integrado de
144 pines presenta un tamano de tan
solo 20 mm x 20 mm y un paso de
0,5 mm. Estd previsto que la produc-
cidn en masa empiece en noviembre
de este afo.

Ref. N° 1311018
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Controladores Programables

Py Windows*
K Embedded

ConnectCore i.MX53/Wi-i.MX53

NET & 0S |

» Solucién Cortex-A8 a 1GHz

» Bus CAN

» Gréficos 2D/3D

ConneciCore i.MX51/Wi-i.MX51

» Solucién Cortex-A8 a 800MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I°C, etc.

» Gréficos 2D/3D
» Video a 720p (MPEG-4, H.264, etc.)

ConnectCore 9M/Wi-9M 2443

» ARM9 a 533MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg

» Versiones Industrial y Comercial

RCMé6700

n RCM4200

» Formato Mini PCl Express

» Rabbit® 6000 a 200 MHz

» Ethernet 10/100

» 6 puertos serie

» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I°C, etc.
» Disponible con y sin RJ-45

» Rabbit® 4000 a 40 MHz

» Ethernety ZigBee PRO (802.15.4)
» 20 E/S digitales

» 8 Entradas analogicas

» 3 Puertos serie

» Rabbit® 4000 a 58,98 MHz

» Ethernet 10/100

» miniSD™

» E/S digitales y analdgicas

» 5 Puertos serie y 2 RabbitNet

RCM4510W RCM3700

» Ethernet - WiFi 802.11abgn - Bluetooth
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, IZC, etc.

» Video a 1080p (MPEG-4, H.264, etc.)

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I°C, etc.

e and>30Id

ConnectCore 9P/Wi-9P 9215

» ARM9 a 150MHz
» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» GPIO, UARTS, PWM, SD, I°C, etc.

» ARM9 a 75MHz
» WiFi 802.11abg
» GPIO, UARTS, PWM, SD, I°C, etc.

» ARM9 a 75MHz

» Ethernet

» GPIO, UARTS, SPI, I°C, etc.
» PoE Power Pass-Through

» Formato Mini PCl Express

» Rabbit® 5000 a 74 MHz

» WiFi 802.11b/g

» 6 puertos serie

» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I°C, etc.

» Rabbit® 5000 a 73,73 MHz
» WiFi 802.11b/g

» E/S digitales y analégicas
» 5 Puertos serie

» 2 Puertos RabbitNet

» 26 E/S industrializadas + 1 Relé
» 6 Puertos serie

» 8 Entradas analdgicas

» A maxima velocidad < 20mA
» En modo sleep < 100 pA

BL2500 BL2100 BL2600 SR9000

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000



Conectividad RF, Satélite y Celular

XBee

» Protocolos: ZigBee, DigiMesh, 802.15.4, WiFi 802.11bgn
» Topologia: Punto a Punto, Estrella, Mesh

» Antenas: Ceramica, Wire, PCB, RP-SMA, U.FL

» Frecuencias: 2,4GHz, 868MHz, 900MHz

» Footprint comun

» Programables y no programables

» Comandos: APl o AT, Locales o por el Aire

» E/S digitales y E analégicas

» Potencia regulable, modos de bajo consumo

Digi m10 Médem de Satélite

» Cobertura Global de Satélites LEO
» Sencillo interfaz serie
@Q,
-
s

» Ultracompacto

» Bajo consumo en transmision y recepcion
» Temperatura industrial

» Soporte de choques y vibraciones
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Routers Empresariales, Concentradores VPN, Gateways

» Routers celulares de reducidas dimensiones
» Robusto disefio con amplia temperatura de funcionamiento
» Con las Ultimas tecnologias: LTE/HSPA+/UMTS/CDMA/EDGE/GPRS
» Disefado para: Sistemas industriales, M2M, servicios remotos, telemetria, SCADA, TI,
Seguridad, Energia, Transporte
» Hardware modulary flexible:
» USB HOST
» 162 puertos Ethernet 10/100
» Opcidén de SIM de respaldo
» Opciones de RS-232, RS-485, MBUS, WiFi, E/S...
» Software modular y flexible basado en Linux:
» IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, SSH, GRE.
» VRRP, NAT/PAT, Firewall, DHCP, DynDNS, Dial-In, PPPoE Bridge, VLAN
» Plug-ins opcionales: Easy VPN, BGP, OSPF, RIP, QoS, IGMP, Modbus RTU/TCP...
» Permite ejecutar comandos, scripts y crear programas propios
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G AT TSECGHI

A DPAC TECHNOLOGIES COMPANY

» Servidores serie inaldmbricos
» Adaptadores y puentes Inaldmbricos de Ethernet
» Médulos inaldmbricos
» Servidores de dispositivos
» Puntos de acceso
» Puentes Ethernet
» SDIO
» Equipos industriales y robustos
» 802.11b/g con seguridad empresarial
» Con SpeedLink que aumenta la fiabilidad de la conexién
» Amplia temperatura de funcionamiento

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000




HMI - Interfaz Hombre Mdquina

» Controladores Industriales » Puntos de venta
» Interfaces Hombre-Maquina » Aplicaciones automotrices
» Equipos de laboratorio » Maquinas Expendedoras
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» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

OP6800- LCD Grafico

» Display grafico (NEMA 4)
» 7 LEDs + 7 Botones

» 24 E/S digitales

» Ethernet

» 4 Puertos serie

OP7200- Pantalla Tactil

» Display grafico tactil (NEMA 4)
» 9 Botones

» Ethernet + RabbitNet

» 19 Entradas + 8 Salidas Digitales
» 8 Entradas analdgicas

» 3 Puertos serie

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000



‘Q
@ TOTALPHASE
Analizadores

» Captura y presentacién en tiempo real » Gran resolucién
» Monitorizacién no intrusiva » Multiplataforma: Windows - Linux - Mac OS X

Beagle USB 5000 Beagle USB 480 Beagle USB 12

Analizador USB 3.0 Analizador USB 2.0 Analizador USB 1.1
» Analizadores USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1

F » Decodificacion de clases USB

PC de Analisis  » Deteccion de chirp en USB high-speed

J » Deteccion de errores (CRC, timeout, secuencia de trama, transicion de estado, etc)
» Deteccion automatica de velocidad

Analizador » Filtrado de paquetes por hardware

» E/S digitales para sincronizacion con logica externa
Briesiive » Deteccion de eventos suspend/resume/sefales inesperadas

Komodo CAN Adaptadory Analizador CAN

» 16 2 interfaces de bus CAN

» Configuracién independiente de cada canal como Adaptador o como Analizador

» Aislamiento galvanico independiente en cada canal

» Tasa de transferencia hasta TMbps

» Comunicacién con cualquier red CAN: Desde automocién hasta controles industriales
» Temperatura de funcionamiento de -40°C hasta +85°C

Beagle I°C/SPI  Analizador FC/SPI/MDIO

» Analizador I°C, SPl y MDIO

» Marcas de tiempos a nivel de bit

» I’C hasta 4MH

» SPI hasta 24MHz

» MDIO hasta 20MHz (Clausula 22 y 45)

Interfaz USB a I°C / SPI

Aardvark |2C/ SPI interfaz PC/sPi

—1°C — — SPI —
» Transmisién/Recepcién como Maestro » Opera como Maestro y como Esclavo
» Transmisién/Recepcién asincronas como Esclavo  » Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Soporte multi-master » Transmision/Recepcion Full Duplex como Maestro
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI » Transmision/Recepcion Asincrona como Esclavo
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes » Polaridad Slave Select configurable por software
» Modos estandar (100-400kHz) » Pines de alimentacion configurables por software

» Modos no estandar (1-800kHz)

» Resistencias pull-up configurables por software
» Compatible con DDC, SMBusy TWI

» Monitorizacion no intrusiva hasta 125kHz

Cheetah SPI interfaz SPI Alta Velocidad
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» Idéneo para desarrollar, depurar y programar sistemas SPI
» Senalizacion SPI como Maestro hasta 40MHz
» Cola de transacciones para maximo Throughput

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000




B:B electronics

MANUFACTURING COMPANY

Comunicacién y Control Industrial

www.bb-elec.es

» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate

» Convertidores serie a paralelo

» Convertidores serie a fibra

» Aisladores y Repetidores

» Protectores contra sobretension
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)
» Servidores PoE Serie a Ethernet

» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie

» Prolongadores (hasta 1,9Km)

» Convertidores de Medio: A fibra éptica
» Switches gestionados y no gestionados
» Switches GigaBit y PoE

» Protectores contra sobretension

ADQUISICION DE DATOS

» Radio médems serie en 868MHz (hasta 40,2Km)
» Radio médems serie en 2,4GHz (hasta 4,8Km)
» Radio médems serie en 900MHz (hasta 11,3Km)
» Radio médems USB en 2,4GHz

» Radio médems Ethernet en 2,4GHz

» Punto de Acceso Ethernet a WiFi

» Servidor Serie a WiFiy Ethernet (1-4 puertos)

» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S
» E/S digitales y analdgicas por RS-485

» E/S digitales y analdgicas por USB

» E/S digitales y analégicas por Ethernet

» E/S digitales y analégicas por WiFi

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL B cONECTIVIDAD USB

» PLCs (Programmable Logic Controllers) » Pasarelas USB a Ethernet
» PLRs (Programmable Logic Relays) » Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)
» Paneles tactiles » Convertidores USB a RS422/RS485 (hasta 8 puertos)
» Paneles graficos » Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)
» Paneles tactiles PC » Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)
» Paneles de texto » Prolongadores inalambricos (hasta 30m) =
» PCsindustriales » Protectores contra sobretension
» Pantallas industriales » Hubs con aislamiento 6ptico
» Cables USB

ACCESORIOS ALIMENTACION Y PROTECCION

» Carcasas no metélicas » Fuentes de alimentacion para Carril DIN (hasta 480W)

» Bloques de terminal » Transformadores de pared

» Carril DIN » Fuentes de alimentacion redundantes

» Canalizacién de cable » Sistemas de control de baterias

» Cables serie » SAls - Hasta 2880VA/2700W

» Cables USB » Protectores de sobretension (TVSS, AGSVL)

» Cables industriales de Ethernet » Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados :

» Cables de fibra 6ptica » Fuentes de alimentacion para Carril DIN (hasta 480W)

» Patch Cords y adaptadores para fibra éptica » Protectores de sobretension en RS232, RS485, RS422, USB, Eth.

Next-For S.A.

www.nextfor.com www.bb-elec.es
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portugal@nextfor.com info@nextfor.com
Teléfono: +34 91 504 02 01
Fax: +34 91 504 00 69

“ Next For Rua Maria Andrade 48 1°Esq. ¢/ Doce de Octubre 38, 1°1zq
1170-217 Lisboa - Portugal 28009 Madrid - Espaina

Teléfono: +351 216 082 874




Noticias

SIEMENS

www.siemens.com

Siemens consigue la
certificacién LEED Pla-
tinum para el edificio
Crystal

El Crystal, el centro global de de-
sarrollo urbano sostenible construido
y gestionado por Siemens, est4 fijan-
do nuevos estandares en edificios
sostenibles y respetuosos con el me-
dio ambiente. Este logro queda afian-
zado con otro reconocimiento que el
Crystal ha obtenido recientemente:
LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) Platinum. En julio
de 2013, se concedid al edificio la
certificacion BREEAM (Building Re-
search Establishment Environmental
Assessment) “Outstanding”, a la que
siguié LEED Platinum en septiembre.
Ello convierte al Crystal en el Unico
edificio del mundo con la méaxima
categoria en ambos sistemas de cer-
tificacion.

“Hemos dedicado muchos esfuer-
zos en hacer del Crystal uno de los
edificios mas sostenibles y energéti-
camente eficientes del mundo, fijan-
do desde el principio los mas altos
estandares en diseno, construccion,
tecnologia y explotacién”, senala
Pedro Miranda, encargado del cen-
tro de competencia global Siemens
Cities. “Nos complace que nuestras
soluciones en tecnologia e innovacién
en materia de eficiencia energética y
sostenibilidad se hayan materializado
en el Crystal, al alcanzar los més altos
niveles de certificacion LEED Platinum
y BREEAM Outstanding, y al estable-
cer a su vez una nueva referencia para
el sector”.

El Crystal, cuya forma y estructu-
ra imita la de un cristal de roca, es
un edificio Unico. Con mas de 6300
metros cuadrados en la histérica zona
del Muelle Real de Victoria, en el
este de Londres, el edificio funciona
integramente con electricidad y no
consume ningun recurso de origen
fésil como gas o petroleo. En lugar
de ello, emplea fuentes de energia
renovables, incluyendo energia del
parque edlico marino London Array.
Situados en el suelo bajo el Crystal
hay dos sistemas de conduccion de
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maés de 17 kilometros de largo y que
alcanzan una profundidad de hasta
150 metros. Equipados con bombas
de calor, satisfacen todas las necesi-
dades de calefaccion y refrigeracion
del edificio.

Ademas, un sistema fotovoltaico
instalado en la azotea genera tam-
bién electricidad para el Crystal. Con
un area de 1580 metros cuadrados,
este sistema genera aproximadamen-
te un 20% de la demanda total de
electricidad, lo que equivale grosso
modo a la demanda de las bombas
de calor geotérmicas para la genera-
cién de frio y calor.

Otros 19 metros cuadrados de
paneles solares térmicos ayudan a
producir agua caliente. En total, el
Crystal consume un 46% menos de
energia y emite un 65% menos de
diéxido de carbono que otros edifi-
cios de oficinas comparables.

El disefio pasivo que otorga al
edificio sus extraordinarias formas
angulosas y cortantes garantiza una
iluminacién natural adecuada del inte-
rior. El sistema de ventilacion natural,
con 150 aberturas controlables en la
fachada, reduce el coste de ventilacion
mecanica. Las ventanas de triple cris-
tal, con un valor g de 0,3, maximizan
la eficiencia de aislamiento del edificio.
El agua de lluvia, asi como las aguas
grises y las aguas negras (ambas aguas
residuales, pero con distintos niveles
de contaminacién) se recogen y de-
puran en el mismo Crystal, de modo
que el edificio pueda aprovechar hasta
la Ultima gota de agua.

El avanzado sistema de auto-
matizacion de edificios Desigo de
Siemens controla y supervisa todos
los parametros de funcionamiento
del edificio, mientras que el Centro
de Operaciones Avanzadas (AOC) de

Frankfurt (Alemania) se encarga del
mantenimiento remoto. Cualquier
persona en el Crystal, interna o visi-
tante, puede ver los datos actualiza-
dos de consumo de agua y energia
en las pantallas “Green Building”,
motivandola asi a adoptar practi-
cas sostenibles y respetuosas con el
medio ambiente en su vida privada.
Todos estos pardmetros innovadores,
activos y pasivos sobre explotacion,
construccion y disefio contribuyeron
a la obtencioén de la certificacion LEED
Platinum en la categoria LEED For
New Construction and Major Reno-
vations (v. 2009). El Crystal obtuvo la
maxima puntuacion en las categorias
Eficiencia del agua (10/10), Disefo in-
novador (6/6) y Prioridades regionales
(4/4) y rozd el maximo en las cate-
gorias Lugares sostenibles (24/26),
Calidad de ambiente interior (10/15)
y Energia y atmdsfera (28/35). Ade-
mas, el edificio logré 4 puntos sobre
14 en la categoria Materiales y recur-
sos gracias a su gestion sistematica
de residuos. Esta categoria evalla
principalmente la reduccién de re-
siduos mediante la reutilizacion de
estructuras preexistentes, elemento
no aplicable al Crystal, ya que se trata
de un edificio de nueva construccion.
En total, el Crystal obtuvo 86 de los
110 puntos posibles.

Ref. N° 1311019

CHAUVIN®
(B ARNOUX

CHAUVIN ARNOUX GROUP
www.chauvin-arnoux.es
DIDASCOPE: EI

ciloscopio diferencial
10MHz

Para estudiar formas de onda
de tension y corriente con total se-
guridad, METRIX presenta el nuevo
osciloscopio diferencial 600 V CAT I,
DIDASCOPE MTX 112.

Gracias a que estd dotado de dos
canales con bornas tipo banana, la
adquisiciéon de la sefal se facilita y
permite una visualizacién real y ra-
pida de los datos. Es un osciloscopio
compacto, econémico y sencillo de
usar, entre otros aspectos, por el
modo Autorango que esta disponi-
ble en todos nuestros osciloscopios
con pantalla remota. La funcién Au-
torango vertical ajusta permanente-
mente la sensibilidad con respecto a
la amplitud de la senal.
Especificaciones técnicas:
¢ Ancho de banda de 10MHz para
visualizar sefales de baja frecuencia
¢ Muestreo: Repetitivo = 20 Gm/s,
Monodisparo = 50 Mm/s por canal
* Resolucion vertical: 8 bits
* Sensibilidad vertical: de 20 mV a
100 V/div
 Velocidad de barrido: 29 rangos
desde 100 ms a 200 s/div
¢ Disparo: Auto, Normal, Single
ROLL, nivel automético a 50 %

* Analizador FFT y funciones MATH:
FFT, +, -, x, /, XY

¢ Profundidad memoria: 50.000
puntos

El funcionamiento del DIDASCO-
PE esta basado en el modo Plug and
Play mediante la entrada USB con
dos software suministrados: el DI-
DASCOPEIn@BOX y SCOPEin@BOX.
Ref. N° 1311020
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osciloscopio diferencial T0MHz

_ DIDASCOEEMIXTT2U - o

- Osciloscopio diferencial 600V CAT II. Una. marce. de EEQ%‘U:’E‘
~ 2 canales con 2 bornas tipo banana de seguridad.
- Funcionamiento Plug & Play mediante la entrada

USB con los 2 software suministrados. comercial@hauvin-amoux.es

tel. 902 20 22 26
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iSu objetivo...
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Ingenieria Electrdnica

Adquisicion de datos RF/GPRS/3G
Electrdnica Industrial

Software y Bases de Datos
Automatizaciones

Desarrollo I+D

Consultoria

www.arateck.com

ARATECK - Pol. Ind.PLAZA. Caravis 28 Oficina 8. 50197 - Zaragoza. info@arateck.com TF: +34 876 269329
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4\ MathWorks

www.mathworks.com

Mathworks presenta
LTE System Toolbox
para Mathlab.

Esta nueva toolbox proporciona una
referencia de conformidad con LTE
para la simulacién y la comprobacion
de disenos de sistemas y dispositivos
de comunicacion inaldambrica

MathWorks ha presentado hoy
su nueva LTE System Toolbox para
la simulacién, la comprobacion y el
andlisis, en conformidad con el es-
tandar, de sistemas y dispositivos de
comunicaciones inaldmbricas LTE y
LTE-Advanced. Esta toolbox es una
extension para MATLAB y Communi-
cations System Toolbox y esta destina-
da al uso por parte de ingenieros que
deban disefiar y comprobar sistemas
inaldmbricos segln el estandar LTE.
Conforme el estandar LTE se hace
cada vez mas complejo, garantizar la
correccion del disefo y la implemen-
tacién supone un importante desafio
para los desarrolladores de compo-
nentes y dispositivos LTE en diversos
mercados inaldmbricos (comercial,
militar, seguridad y seguridad publica).
Es preciso someter a pruebas dichos
productos con objeto de garantizar
su conformidad con el esténdar, pero
el desarrollo de las pruebas resulta
caro y precisa de un conocimiento
especializado para comprender bien
el estdndar e implementar modelos
de referencia validados. LTE System

Toolbox proporciona modelos de refe-
rencia y formas de onda de prueba LTE
y LTE-Advanced, en conformidad con
el estdndar, que aportan lo siguiente:
* Reduccion de riesgos: ofrece la
seguridad de que el disefio cumple
el estandar LTE.
* Ahorro de tiempo: reduce los re-
quisitos de desarrollo de herramien-
tas a nivel interno.
* Uso eficiente de los recursos de
ingenierfa: permite a los ingenieros
centrarse en la creacién de una IP
Unica en vez de en la creacién de
modelos de referencia y generacion
de sefiales de prueba.
* Comprension y reutilizacion: fa-
cilita la comprension del estandar, la
exploracién de los disefios y la reu-
tilizacion durante el desarrollo y la
implementacién de los componentes.
“A medida que crece el mercado
para la tecnologia LTE, los ingenie-
ros necesitan comprobar que sus
disenos de productos cumplen, o
pueden coexistir, con el estandar
LTE y LTE-Advanced”, ha afirmado
Ken Karnofsky, estratega sénior para
aplicaciones de procesamiento de
senales de MathWorks. “Asimismo,
dado que LTE es extremadamente
complejo y sigue evolucionando, muy
pocas empresas tienen los recursos
o la experiencia para hacer esto de
forma interna. LTE System Toolbox
ayudara a los equipos a conseguir la
conformidad con el estandar sin llevar
a cabo una gran inversién en inge-
nieria.” LTE System Toolbox ya esta
disponible. Para conocer los precios
y obtener mas informacion, visite la
pagina de LTE System Toolbox.
Ref. N° 1311021
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i, Inycom

www.inycom.es

Inycom oferta en exclu-
siva el receptor de cer-
tificacion PMM 9010F
con madulos R.F. hasta
3 GHz v 6 GH=z

(Zaragoza, 05 de noviembre de
2013).- Inycom, distribuidor oficial y
Unico en Espana de NARDA, ofrece
una oferta para ensayos EMC Certifi-
cacion. Se trata de la combinacion del
Receptor PMM 9010F con los médulos
de ampliacién de frecuencia PMM9030
0 PMM9060 a precios especiales hasta
el préximo 31 de diciembre de 2013.

La primera combinacién consiste
en el receptor PMM 9010F + el mo-
dulo PMM9030 (hasta 3 GHz) cuyo
precio es de 26.000 Euros hasta final
de afno. La segunda combinacion ofre-
ce el mismo receptor con un médulo
RF superior, el PMM9060, que alcanza
los 6GHZ, por 32.000 Euros. Con el
equipo 9010F se realizan mediciones
de emisiones de manera rapida y segu-
ra de acuerdo a los estandares CISPR
16-1-1 en la banda de frecuencia de
9 kHz a 30 MHz. Este equipo se carac-
teriza, entre otras cosas, por permitir
reducir el tiempo de pruebas de horas
a segundos y analizar el espectro en
tiempo real. Ademés es robusto, lige-
ro, de pequefo tamano y con bateria
interna para mejorar la portabilidad.

Asimismo también se promociona
el software 9010/WF, cuyo precio es
de 1.000 euros, y hasta final de ano
se oferta por la mitad. Se trata de un
software para andlisis simultdneo en el
dominio de tiempo y frecuencia, que
habilita la recogida de espectros y los
muestra en 3D (frecuencia, amplitud
y tiempo), lo que permite una correla-
cién inmediata de la perturbacién con
los ciclos de funcionamiento.

Inycom cuenta con mas de 30 afios
de experiencia y ofrece soluciones y ser-
vicios de valor anadido en Tecnologias
de la Informacion y Comunicaciones,
Analitica, Electrénica y Medicina. La
Unidad de Negocio de Electrénica esta
especialmente disenada para resolver
cualquier necesidad de medida, ya
que ofrece asesoramiento, comerciali-
zacién de productos y servicio técnico.
Ref. N° 1311022
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www.premo.com

Antena RFID con alto
QA y proteccién integral
para TPMS

PREMO, fabricante lider en el diserio
y fabricacién de antenas de baja
frecuencia, extiende su familia de
transponders TPO702CAP con una
nueva antena que ofrece mayor va-
lor Q y sensibilidad, especialmente
disenada para sistemas de medida
de presion de neumaticos (TMPS).

La nueva serie TPO702UCAP
est4 disponible en cinco valores es-
tandar 2.38mH, 4.91mH, 7.2mH,
9mH y 18.52mH a una frecuen-
cia de trabajo de 125kHz. PREMO
ofrece diseno a medida, bajo peti-
cién, en un rango de inductancia
de 0.34mH-18mH. Estas antenas
ofrecen hasta 90mV/A/m de sen-
sibilidad, la mejor en su tamano
(8.50mmx2.90mmx2.70mm).

Su nlcleo de ferrita de NiZn de alta
resistividad superficial permite ofrecer
un comportamiento altamente estable
(mejor que +/-3%) en un amplio ran-
go de temperatura (-40°Ca +125°C).

La nueva TPO702UCAP pro-
porciona una proteccién superior
y lateral gracias a sus paredes de
polimero de Co-poliamida de Po-
lihexametileno gamma radiado de
alta estabilidad térmica vy resisten-
cia mecénica (supera 150MPa de
esfuerzo de tension). Su montaje
superficial (SMT) le permite una facil
utilizacion en el proceso automatiza-
do de montaje en placas de circuito
impreso, eliminando asi cualquier
manipulacion manual.

La nueva TPO702UCAP, es espe-
cialmente adecuada para sistemas
de medida de presiéon de los neu-
maticos (TPMS) los cuales exigen un
comportamiento excelente bajo con-
diciones extremas, segin AEC-Q200
y requerimiento adicionales como la
normativa europea. Ademas es reco-
mendada para sistemas de entrada
pasiva al vehiculo e inmovilizadores.
Ref. N° 1311023
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¢ ARDUINO: La plataforma mas sencilla y econémica para

N
\,b&:@ aprender a programar y realizar aplicaciones de control
ot@’ o\x* Para todas las edades y ciclos formativos: ESO, bachiller, FP, etc.
?‘S‘ ) Consulta los kits que hemos preparado. Puedes empezar a disfrutar

de ARDUIO por menos de 50 €

Arduino UNO Rev. 3 Arduino Basic I/O /
—= " 21 30 B

\ -

>

FLOWCODE 5:
Programacion grafica
para PIC’s.

* En castellano
* Desde 69 €

CURSOS DE FORMACION SOBRE PIC’S

PARA PARTICULARES. CONSULTA PRECIOS
A todos los asistentes: 20% de dto. en
cualquiera de los productos MSE j\

Compatible con nuestro USB-PIC’School
(consulta ofertas)

Laboratorio

J

/ F - \

J USB-PIC’School ’% Universal
para PIC’s o - = Trainer

Interface USB, En Kit 110 €
Grabador/Depurador Montado 140 €
compatible con
MPLAB-IDE

Electronica
Digital y

g

Laboratorio didactico-profesional con médulos opcionales ,'4 :
de précticas para electronica Digital, Semiconductores, = *
Electronica Analdgica, Microcontroladores y PLD. ,\\5

LIBRO11

LIBRO 14

Hardware y software del PIC16F88x
El MPLAB: edicion, ensamblado, depuracion

y grabacion
El laboratorio USB-PIC'School _ PVP 34 € S
el zgm‘;ﬁéﬁ:oloo Slemplosy proyecy Libro de practicas basadas en Universal Trainer y sus médulos. Temario
\Untroduccion a FlowCode =/ J\ adaptado al programa de FP.
Los precios no incluyen el IVA y pueden verse modificados sin previo aviso
MICROSYSTEMS INGENIERIA DE MICROSISTEMAS PROGRAMADOS S.L.

Alda. Mazarredo, 47 - 1°, 48009 BILBAO Tfno/Fax: 944230651
ENGINEERING www.microcontroladores.com




Noticias Data Modul

Data Modul Iberia S.L.
/ Adolfo Pérez Esquivel 3
Edificio Las Américas, Oficina 40

28230 - Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com

DATA MODUL offers
added value display so-
lutions by KOE

DATA MODUL is offering KOE pro-
ducts that are enhanced by added
value solutions that improve display
performance. Added value is gene-
rated by IPS like technology enabling
wide viewing angles, glass bonding te-
chnology enabling sunlight readability
or touch panel technologies enabling
user interfaces.

The latest addition to the KOE
technology is called IPS like techno-
logy, giving TN based TFT displays a
wide viewing angle of 80 degrees in
all directions enabling concise, clear
colour images and information to be

displayed. These displays yet remain a
viable cost effective display solution.
This latest technology is now available
in5.0",5.7",6.2" and 6.5" and under
preparation for 7.0", 8.0” and 10.4".

The use of optical bonding tech-
nology coupled with an anti-reflection
(AR) or anti-glare (AG) polarizer can
significantly improve the optical per-
formance of the display. KOE is able
to offer optical bonding to most of
their products at request. Besides the
manufacturer solution, DATA MODUL
can offer their own optical bonding
solution so that customers always have
a choice of solutions.

Many applications and systems
will require user inputs to be applied
directly to the graphical interface via
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a touch panel. 4-wire resistive touch
panels have been available on most
KOE LCD displays for a long time. Also,
5-wire resistive touch panels are avai-
lable on demand. A more recent and
inspiring addition is the projected ca-
pacitive touch panel technology. KOE
is now offering a 7.0” standard p-Cap
solution with 12C (TX18D37VMOARA)
or USB interface (TX18D37VMOAQA).
Other sizes are available as easyTOUCH
from DATA MODUL - standard as well
as customized solutions.

Based on their own capabilities and
enhanced supplier capabilities such as
above, DATA MODUL will be able to
address every needs and demands of
specific application requirements with
a targeted solution.

AUO G190EANO1.0
- Very good readability
because of AHVA Tech-
nology

The right information from any pers-
pective

e 19" color TFT with 48.3 cm screen
size in SXGA resolution

* Industrial product with long-term
availability

* \ery little color inversion

e Contrast ratio 1000 : 1

AU Optronics — worldwide one of
the biggest TFT manufacturer with
own glass production in Taiwan, offers
a wide product range of displays. For

all TFTs out of the industrial division
(from 4.3" to 24") AUO assures a mi-
nimum availability of 3 years. Besides
some wide format (16 : 9) panels,
AUO also places new products on the
market in square 5 : 4 format.

One new product —G190EANO1.0
has been designed especially for the
medical market. Because of the used
AHVA (similar to AFFS — advanced
fringe field switching) technology the
content can be read well out of all
different views. Especially with mo-
nochrome contents, there is only very
little color inversion.

Depending on the application in
which a panel will be used, AUO offers
TFTs in TN-technology (twisted ne-
matic) as well as in MVA-technology
(multi-domain vertical alignment).

Every cell technology has got ad-
vantages as well as disadvantages on
behalf of contrast ratio, viewing angle,
temperature range, color inversion,
price, etc.

AUO is checking all features very
carefully to design a suitable product
per application with the prefect price-
quality-scale. With a brightness of
300°Cand a temperature range of 0 to
+50°C, the GT90EANO1.0 can be used
for many indoor, medical applications.

For the future AUO is planning
some more new products in 19" size.

End of this year the new
G190ETNO1.2 (TN-technology) with
an operating temperature range of -35
+ 85°C will be ready. Furthermore the-
re is a new monochrome display plan-

ned with a brightness of 1000 cd. We
are your partner for everything else be-
sides the pure panel, such as embedded
systems, analog interface boards, touch
panels which can be integrated or bon-
ded in our own clean room.

Datamodul le ofrece
TFTs personalizados

Disfruta de nuestro soporte de
disefo excepcional y caracteristicas
Unicas para el disefo de su perfecto
TFT personalizado. Dependiendo del
tamano de la pantalla, DATA MODUL
es capaz de ofrecer totalmente TFTs
personalizados a partir de 800 unida-
des al mes. La formay la resolucion es
de libre eleccion, las tecnologias Wide
View estan disponibles y la interfaz
puede ser adaptada a sus necesidades.

Opcionalmente, paneles tactiles
resistivas y capacitivas pueden ser en-
sambladas en nuestras propias salas
limpias y también podemos ofrecer
acoplamiento dptico para permitir un
rendimiento éptico maximo.

Ademas se le puede dar un en-
foque especial a su disefio con una
disponibilidad a largo plazo mediante
la seleccion de componentes con ga-
rantfa de larga vida Util.

Los Semi-Custom LCD son también
una opcion interesante. Los cambios
en el backlight, la inyeccion de piezas
moldeadas o el cable de conexion se
puede realizar con un precio compe-
titivo por DATA MODUL. Mas info en
spain@data-modul.com
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Custom-LCDs with Vertical Alignment technology

Individual design with deep black
background

* |mpressive contrast >1000:1
Extremely wide viewing angle
* Custom definable in

size, shape and color
* Operating temperature

from

-30°C to +85°C
* Long-term availability

M5-9896 - Cost effective 3.5" SBC

Fanless design, two indepedent LVDS
interfaces

o |ntel® Atom™ N2600/MN2800/D2550
& VGA/HDMI/LVDST:
1 % 18/24bit, LVDS2: 2 x 24bit
s ExUSE 20, 4 x COM,
2 x Gigabit Ethernet
& 2 x Mini-PCle, 1 x mSATA

KOE 14 cm (5.7") TFT Series now with LED backlighting and Wide Viewing technology

Highlight: TX14D23 with VGA resolution
and IPS-like wide viewing technology

* Available formats of 5.7° Series:
Compact, Classic and Slim

= Mechanically compatible to
available CCFL panels

» Ebit RGE interface, 262k colors,
operating temperature -30°
to +80° C

* |PS like -technology: wide viewing
(80/80/80/80)

* High-Bright products available
{800cd)
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Data Modul Iberia S.L.

/ Adolfo Pérez Esquivel 3
Edificio Las Américas, Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com

Nuevo producto Ecol.i-
ne: 320 x 240 Chip on
Glass con un solo chip

El recientemente disponible
DM320240ECO-FETF-06-LEDWHITE-
COG es de 320 x 240 Chip-on-Glass-
Modul en la Ecoline de DATA MO-
DUL que sélo utiliza un Unico chip
(IST3088). Por lo tanto, los clientes
pueden beneficiarse de un manejo
sencillo y una facil integracion en su
sistema.

La pantalla tiene unas dimensiones
de 136,6 mm de contorno x 106,0
mm (176,00 mm incl. FPC), una in-
terfaz paralela y una gama de tem-
peraturas de funcionamiento desde
-20° Ca +70 ° C. El modulo esta
disponible como COG FSTN (trans-
flectivo, positivo) version con luz de
fondo LED blanco.
El DM320240ECO-FETF-06-LEDWHI-
TE-COG es el Ultimo producto de la
EcoLine DATA MODUL que ofrece una
serie de estandares Chip-on-Board y
Chip-on-Glass médulos con resolucién
de 128 x 64 a 320 x 240. Con su
excelente relacion precio-rendimiento
Ecoline es la alternativa perfecta espe-
cialmente para los proyectos sensibles
alos precios en el area de visualizacion
pasiva monocromo.
Todas las pantallas estan disponibles
en stock y garantizado a largo pla-
z0. Para una especificacion detallada
del producto DM320240ECO-FETF-
06-LEDWHITE-COG, por favor haga
clic aqui:
http://www.datamodul.com/eu/pro-
ducts/products-configurator/product-
details/items/dm320240eco-fetf-06-/
pid/DM69600/cid/2.html
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SETUPR
ELECTRONICA

www.setup-electronica.es

Setup Electrdnica pre-
senta los nuevos osci-
loscopios Teledyne Le-
Croy de Alta Definicion
(12-bits) ahora con
canales digitales-
HDO4000-MS vy
HDOG6000-MS

Los modelos HDO-MS de 200MHz
hasta 1GHz de ancho de banda, con
tecnologia de 12-bits HDO4096 estan
disponibles con 2 y 4 canales analo-
gicos, 16 canales digitales, 250Mpts
de memoria por canal y 2,5Gs/s de
velocidad de muestreo

Teledyne LeCroy, presenta los nue-
vos osciloscopios HDSO4000-MS Y
HDO6000-MS que combinan los 16
canales digitales que proporcionan ca-
pacidades para anélisis de sefales mix-
tas con la tecnologia de alta definicion
HDO4096, una gran profundidad de
memoria y un tamafo compacto en
anchos de banda que van desde los
200MHz hasta 1GHz. Todos los mode-
los HDO incorporan una gran pantalla
color tactil de 12,1", un interfaz de
usuario intuitivo que no requiere apren-
dizaje y facilita el manejo. Con todo el
potente conjunto de herramientas de
disparo, andlisis y depuracién, todo tipo
de medidas automaticas y funciones
matematicas los osciloscopios HDO-MS
son el equipo todo-en-uno, analdgico,
digital y serie, para la resolucién de pro-
blemas con cualquier tipo de senal.
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Debido al incremento de los siste-
mas embebidos, unas potentes capaci-
dades de adquisicion y anélisis de sefia-
les mixtas son parte esencial de los osci-
loscopios modernos. Adicionalmente a
los 16 canales digitales, los osciloscopios
HDO-MS incorporan de forma estandar
un conjunto de utilidades orientadas a
la depuracion de senales mixtas. Trigger
mixto analdgico/digital, Medidas de
Tiempo en sefales digitales, Busqueda
de Patrones en Paralelo, Emulacién de
Puertas Légicas e Indicadores de Acti-
vidad son las herramientas ideales para
la validacién precisa y depuracion de
complejos disenos embebidos. Estas
capacidades complementan el amplio
conjunto de herramientas de los HDO
tales como WaveScan, Busqueda y
Encuentra, Playback de sefiales en Modo
Histérico, modo de adquisicién secuen-
cial, y generadores de informes LabNo-
tebook. Los paquetes de software de
Andlisis Espectral y Andlisis de Potencia
amplian la funcionalidad del oscilos-
copio mientras que la arquitectura de
12-bits con su mayor rango dindmico
mejora sustancialmente la precision de
las medidas.

Los osciloscopios de las serie
HDO4000-MS ofrecen una veloci-
dad de muestreo de 2,5 Gs/s y hasta
25Mpts/canal de profundidad de me-
moria (hasta 50Mpts/canal en modo
interpolado) en modelos de 2 y 4 ca-
nales de 200MHz hasta 1Ghz. La gama
de osciloscopios HDO6000-MS esta
compuesta por modelos de 4 canales,
350MHz, 500MHz y 1GHz, con veloci-
dad de muestreo de 2,5Gs/s y memoria
de 250Mpts/canal.

Tecnologia de Alta Definicion HD4096

La Tecnologia de Alta Definicién

HDO4096 esta basada en ADCs de
12-bits de alta velocidad de muestreo,
amplificadores con una alta relacion
sefal-ruido y una arquitectura de muy
bajo ruido intrinseco. Esta tecnologia
permite a los osciloscopios de alta de-
finicion capturar y visualizar sefales de
hasta 1GHz con alta velocidad de mues-
treo y con 16 veces mas resolucion que
los demas osciloscopios. Unas medidas
precisas son criticas para un depurado
de las sefales y una buena optimizacién
de los sistemas bajo test. Con la tecno-
logia HDO4096 los osciloscopios pro-
porcionan una precision sin igual hasta
el momento y mejoran las capacidades
de test y ofrecen mejores resultados.
Medidas Avanzadas, Depuracion y
Anélisis

Una visualizacidon muy precisa de
la sefal y una alta velocidad de mues-
treo no sirven de nada en ausencia de
excelentes herramientas de depuracion
y andlisis. Todos los HDO incorporan
potentes utilidades para una rapida
depuracion y profundo analisis de las
formas de onda. WaveScan es una
utilidad de busqueda y encuentra que
permite hallar en una adquisicién runts,
glitches y otras anomalias utilizando
mas de 20 criterios diferentes. Puede
utilizarse también como condicién de
escaneo y busqueda de un evento o
tipo de evento durante horas e incluso
dias. El modo Histérico permite la vi-
sualizacion de adquisiciones adquiridas
en el tiempo para aislar anomalias y
medirlas con parametros y cursores. La
funcionalidad de Disparo y Decodifica-
cién de Datos Serie aisla rapidamente
eventos de buses sin necesidad de dis-
paro y busqueda manual. El Modo
Secuencial almacena eventos (adquisi-
ciones) como ‘segmentos’ permitiendo
la captura rapida de muchos pulsos en
rapida sucesion o de eventos separados
por un largo periodo de tiempo, redu-
ciendo el tiempo muerto entre dispa-
ros. La herramienta de documentacion
y report LabNotebook facilita el trabajo
de documentacién de test de resulta-
dos y comparticion de los mismos al
guardar tanto el informe, como las
condiciones de trabajos, las forma de
onda y comentarios anotados.

Con funciones matematicas que
incluyen medias, resolucién mejorada
(ERES hasta 15 bits), FFT y una gran
variedad de medidas de parametros y
combinacién de los mismos los HDO
pueden medir y analizar todos y cada

uno de los aspectos de una forma de
onda. Mas alla de medir la forma de
onda, gracias a sus estadisticas, histo-
gramas, medidas de tendencias y los
osciloscopios HDO muestran la evolu-
cion de la senal en el tiempo.

Ref. N° 1311024

= EMECO,S.A.

L ELECTRONICA DE MEDIDA ¥ CONTROL, 5.4
¥ CONTROLSA " .

www.emeco-sa.com

Data Logger miniatura
con capacidad Wireless

El nuevo Data Logger MSR145WD
incorpora en un tamaho muy reducido
(57x35x17 mm., peso aproximado 27 grs)
grandes prestaciones.Se presenta con
dos tipos de encapsulado, normal y re-
sistente al agua IP67, dos capacidades
de baterfa interna recargable a través
de puerto USB e incorpora pantalla
grafica de tipo OLED de 96x64 pixels y
alta visibilidad.

El instrumento puede ser dotado
de hasta cinco sensores internos o
externos de temperatura,humedad
relativa, presion de aire, posicion en tres
ejes e intensidad luminosa. Las lecturas
se almacenan en memoria interna no
volatil, hasta de de 1 millon de mues-
tras de capacidad y pueden transmitirse
a PC a través de puerto USB o a través
de comunicacién BLE (Bluetooth de
baja energia), de gran utilidad cuando
se realizan medidas en puntos de dificil
acceso, maguinaria en movimiento etc.

Opcionalmente el equipo puede
conectarse a la Red MSR SmartCloud
para la obtencion de alarmas y la com-
particion de datos entre distintos gru-
pos de trabajo.

Con el Data Logger se suministra de
forma gratuita el software PC-Software
que permite la configuracion del Data
Logger, la obtencion de lecturas en
tiempo real, y la lectura de datos en PC
y su posterior tratamiento.

Distribuido por Electronica de Me-
diday Control SA
Ref. N° 1311025
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OMICRON
IS LAB

Cuan estable es su fuente conmutada ?

Pruebe facilmente la estabilidad de su fuente de alimentacion con el Analizador de Redes
Vectoriales Bode 100y el inyector de sefiales de banda ancha B-WIT 100.

Mida en una banda de frecuencia de
1 Hz hasta 40 MHz:

e Ganancia de lazo
e Funcidon de transferencia del sistema

e Margen de fase y margen de ganancia
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Mas informacion en www.omicron-lab.com

Smart Measurement Solutions B

i e = = - s = _
- . _"_ _&:a_:_—_ . =
-Hmm‘os eléctricos por fasl e 2=
~ Precision basica 0,02%, ancho de banda 0 a 2 MHz. :
— Cuatro modos de operacion: Standard, Eegglng , Transient y Alta

Velocidad.
— Medida de velocidad de giro de 1 eje + 6 entradas analégicas.
~— Memoria interna de 1 Gigabyte.
. — Pantalla tactil tipo TFT grafica y alfanumérica + raton inalambrico.
— Interfaces de comunicacion Ethernet, RS232, USB e IEEE488.

R Arturo Soria, 106
ELECTRONICA 28027 - Madrid

'
V.V Tel - Fax: 91 3774459

DE MEDIDA Web: www.emeco-sa.com
E-Mail: emeco@ddnet.es
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Instrumentacion - Medidas RF

Busqueda de senales agiles en un entorno
espectral limitado

Articulo cedido por Agilent Technologies

{>~ Agilent Technologies

www.agilent.com

Autor: Ben Zarlingo,
Agilent Technologies
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Para el ingeniero de RF cualificado,
las sehales de onda continua y de
repeticion predecible han dejado de
ser un gran reto. Sin embargo, el
diseno y la resolucion de problemas
se complican cuando hay que hacer
frente a senales égiles, y los proble-
mas crecen cuando estas senales
se producen en un entorno den-
samente poblado de senales agiles
similares. Entre los ejemplos encon-
tramos aplicaciones como radares,
guerra electrénica, conectividad
inalambrica y comunicaciones ina-
ldambricas. De hecho, hay trabajos
de ingenieria que deben realizarse
en la confluencia —en ocasiones
accidental, otras deliberada— de
dos o més de estas tecnologias

Para ayudar a los ingenieros a
estar al dia de los nuevos requisitos,
en los ultimos afos han aparecido
nuevos tipos de analizadores de
senales y software de aplicaciones.
En este articulo se presentan las
Gltimas herramientas y técnicas de
utilidad no tan solo para descu-
brir sefiales esporadicas, sino para
avanzar unos pasos mas hacia la
identificaciéon y resolucién de pro-
blemas de RF complejos.

Trabajar en un entorno
de senales dinamico

En todo el mundo, la banda in-
dustrial, cientifica y médica (ISM)
de 2,45 GHz es quizéas el entorno
de sefiales mas variado y dindmico.
En muchos lugares, esta poco regu-
lada y es muy utilizada; entre los
principales usuarios se encuentran
WLAN, PAN Bluetooth, teléfonos
inaldmbricos y hornos microondas
de alta potencia.

Dado que las transmisiones no
suelen ser coordinadas, hay muchas
posibilidades de que se produzcan
interacciones complejas debido a
interferencias, colisiones y retrans-
misiones, entre otros. A un deter-
minado nivel de carga del canal, las
colisiones y cualquier incremento
de la ocupacién del canal produ-

Feak Hold (short)

Figura 1: con multiples senales agiles compartiendo la banda de frecuencia de 100 MHz,
puede resultar dificil comprender el comportamiento de las sefales utilizando un analizador
de espectros de barrido (incluso con la funcién de retencién de picos durante un largo

periodo de tiempo).

cido por retransmisiones pueden
causar una disminucion repentina
de la velocidad efectiva del canal
(es decir, un “efecto precipicio”)

Conductas como el rastreo de
canales pueden ser una combina-
cién de brevedad, banda ancha e
infrecuencia: una fraccion de se-
gundo de duracién, decenas de me-
gahercios de anchura y repeticion
cada pocos segundos o minutos.

Esto hace que estas conductas
sean dificiles de observar con un
barrido tradicional o tecnologias de
analizador de FFT; y aqui es donde
las capacidades del analizador de
espectros en tiempo real (RTSA)
son especialmente Utiles. Afortuna-
damente, el RTSA ya no se limita a
instrumentos caros con una Unica
finalidad: ahora es una opcion ac-
tualizable para los analizadores de
sefales mas utilizados, como los
PXA 'y MXA de Agilent.

Mas alla de la reten-
cién de picos

La banda ISM de 2,45 GHz es,
por lo tanto, dindmica y compleja
a la vez, y un buen ejemplo de los
desafios inherentes al analisis de
sefales &giles. El andlisis de espec-
tros con barrido tradicional no es
un método eficaz para conocer la
actividad en esta banda, como se
muestra en la figura 1.

En funcién del grado de ocupa-

cién del espectro/tiempo, un solo
barrido de un analizador de espec-
tros puede o bien no mostrar nada
o tan solo una parte de una o mas
rafagas de sefal. Puede ser dificil
interpretar tales medidas, sobre
todo porque la dindmica del filtro
de ancho de banda con resolucion
(RBW) de barrido del analizador
interacciona con la dindmica de la
propia sefal.

La retencion de picos es una
herramienta de utilidad para com-
prender algunos aspectos del en-
torno de sefales, y una medida
larga con retencién de picos tarde
o temprano capturard la mayor
parte de las sefales de la banda. Sin
embargo, las medidas de retencion
de picos largas a menudo provocan
que algunas sefales oculten otras,
como se muestra en la figura 1 de
la derecha.

Un analizador en tiempo real es
una alternativa altamente eficaz.
Gracias a un procesamiento rapido
y a visualizaciones avanzadas es
ideal para explorar entornos de se-
fales dinamicas, como se muestra
en la figura 2.

Esta visualizacion de densidad
de un analizador en tiempo real
proporciona una visién inmediata
de la banda ISM vy las sefiales que
contiene. Dado que las medidas no
tienen interrupciones y todas las
muestras de sefales se representan
en la pantalla, es posible ver la ma-
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yoria de las sefales de la banda, ya
sea de un vistazo o en un tiempo
de medida corto. Las visualizacio-
nes de densidad tienen una gran
densidad de datos y son bastante
dindmicas, con una actualizacién
de unas 30 veces por segundo y la
aplicacion de una cantidad ajusta-
ble de persistencia para desvanecer
los datos mas antiguos.

Con una velocidad de FFT de casi
300.000 por segundo, cada actua-
lizacién de la pantalla en un RTSA
representa alrededor de 10.000
espectros. El resultado es una vi-
sualizacion de gran sensibilidad
capaz de mantener el ritmo de la
actividad de la banda y de mostrar
detalles sutiles como sefales dentro
de otras sefales y sefales proximas
al nivel de ruido del analizador,
incluso cuando estas sefales son
pequefas y poco frecuentes.

Sin embargo, cabe sefalar que
la accién de combinar 10.000 es-
pectros en una actualizacién de la
pantalla puede hacer que senales
presentes en diferentes momentos
se visualicen en la misma actuali-
zacion de la pantalla. Por ejemplo,
las sefiales que parecen tener varios
tonos en la figura 2 son, de hecho,
patrones de salto de frecuencia
Bluetooth repetidos.

Observacién de los
cambios a lo largo del
tiempo

La visualizacion de espectros en
tiempo real (figura 3) es otra ma-
nera de conocer el comportamiento
de las sefiales a lo largo del tiempo.
El eje vertical del espectrograma
es el tiempo, que puede mostrar
importantes aspectos del compor-
tamiento de las sefales.

Aqui, muchos saltos Bluetooth
forman un patrdn repetitivo y otras
rafagas parecen estar aisladas, so-
bre todo en la mitad superior del
espectrograma. También hay que
tener en cuenta las barras diagona-
les que se mueven entre los canales
de la WLAN ancha en la mitad in-
ferior del espectrograma; pueden
haber sido el resultado del rastreo
de canales y haber aparecido excep-
cionalmente en las visualizaciones
de densidad. En la parte superior
derecha de la pantalla, el ajuste
del tiempo de adquisicién controla

REE * Diciembre 2013

cémo se combinan los espectros
individuales en las actualizaciones
del espectro (trazo superior) y las
lineas de espectro individuales para
formar la visualizacién. Una adqui-
sicibn mas prolongada combina
mas espectros en cada linea y hace
que el espectrograma se actualice
mas lentamente. De este modo,
una sola pantalla del espectrogra-
ma puede representar un periodo
de tiempo mas largo.

Al seleccionar un tiempo de
adquisicién mas corto para cada
actualizacién —visualizacién de es-
pectro o linea de espectrograma—
se obtiene una mejor resolucién
de tiempo, como se muestra en la
figura 4. En tales casos, el bufer
y la pantalla cubrirdn un periodo
de tiempo proporcionalmente mas
corto y, por lo tanto, puede que
no muestren algunos de los fe-
ndémenos que se producen mas a
largo plazo.

Sin embargo, la resolucién de
tiempo adicional puede mostrar un
comportamiento espectral impor-
tante que, en otras circunstancias,
quedaria oculto.

En este caso, una mayor re-
solucion de tiempo muestra in-
formaciéon més detallada acerca
de las rafagas WLAN vy los saltos
Bluetooth individuales. Hay dos
cosas que quedan claras: los saltos
Bluetooth que se superponen a las
réfagas WLAN en frecuencia a me-
nudo no se superponen en tiempo,
por lo que las colisiones no son tan
frecuentes como sugeriria la visuali-
zacién anterior. Sin embargo, tenga
en cuenta que cada linea del espec-
tro sigue representando cientos de
resultados de FFT individuales del
motor de medida en tiempo real.

Profundizaciéon con el
analisis vectorial de
senales

Detectar una sefial o evento es-
poradico a menudo tan solo es un
paso en la buUsqueda y resolucién
de problemas o en la optimizacion
del rendimiento. En estos casos,
el software de analisis vectorial de
sefales (VSA) es un complemento
l6gico y potente del RTSA. Las solu-
ciones de VSA generalmente apro-
vechan la misma arquitectura de
RF y procesamiento de sefales uti-

Bpan 1000 MHz
#Sweep (#) 30,0 ms (371 pts)

Ler 245000 GHz
Res BI 440 kHz
Figura 2: con una configuracién similar a la adoptada en el enfoque
de andlisis de espectros con barrido, la visualizacion de una densidad
de RTSA rdpidamente revela detalles sobre la ocupacién espectral de
esta banda.

M

B
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Figura 3: la visualizacién de un espectrograma de la banda ISM resume
el comportamiento de las sehales durante un periodo de seqgundos, y
muestra mayoritariamente senales WLAN y Bluetooth.

lizada en un analizador de barrido
con IF digital. Los VSA incorporan
capacidades de captura de sefales
sin interrupciones y procesamiento
de vectores, como la demodulacion
analodgica y digital.

El anélisis vectorial de sefales a
menudo comienza con un analisis
de FFT de una sefal IF digitalizada.
En sefales &giles o entornos dina-
micos, el analisis de FFT pone fin
a la variabilidad de medida y a la
incertidumbre causada por un filtro
de RBW de barrido.

Toda la medida del espectro se
calcula a partir de un bloque o “re-
gistro de tiempo” de una sefal IF
digitalizada proporcionada por un
analizador de espectros/sefiales o
RTSA compatible. En el software de
VSA, los datos utilizados para el FFT
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Figura 4: el hecho de seleccionar un tiempo de adquisicion de 1 ms
en lugar de 30 ms proporciona mayor resolucion de tiempo y da mas
informacion acerca de la estructura de las réafagas WLAN y los saltos

Bluetooth.

se pueden ajustar todavia mas me-
diante el uso de la sincronizacion
temporal para seleccionar cualquier
parte del registro de tiempo para
el anélisis. Un registro de tiem-
po predeterminado cualquiera en
analizadores vectoriales de sefiales
es relativamente corto en 1.000
muestras temporales; es similar a
los registros de tiempo mas largos
utilizados en los analizadores en
tiempo real.

El espectro resultante se muestra
en la parte superior de la figura 5.
Los registros de tiempo mas largos
con un VSA (p. ej., mas de 400.000
puntos en el software de VSA del
Agilent 89600), proporcionan una
vision mejor de muchas sefales y
una probabilidad de intercepcién

Figura 6: el espectrograma creado a partir de la reproducciéon de una
gran captura de tiempo sin interrupciones muestra cada evento de la
banda ISM en detalle, con una escala de tiempo de alta resolucion.
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Spectrum

Magnitude or RF Envelope

Color Persistence Spectrum

Figura 5: el anélisis de FFT de un breve registro de tiempo (arriba) es probable que pro-
porcione una POl muy baja. Para la mayoria de las senales agiles, es probable una POl més

elevada con un registro de tiempo mucho mas largo (centro) y mejores visualizaciones como

la persistencia de color (abajo).

(POI) efectiva muy superior. Utili-
zando un registro de tiempo lar-
go y mejores visualizaciones como
la persistencia y la densidad, se
pueden crear vistas de las sefales
que sean muy informativas y sig-
nificativamente més proximas al
tiempo real de manera continuada
(figura 5).

Obtencién de una vi-
sion completa

La capacidad del VSA de captu-
rar grandes bloques de muestras
de sefales vectoriales sin interrup-
ciones es especialmente Util para
conocer mejor las sefales agiles por
si solas y en entornos de sefales
complejos.

La banda ISM vista anteriormen-
te se muestra nuevamente en la
figura 6, donde el gran bufer de
captura estad organizado en repro-
duccion como espectrograma sin
interrupciones que cubre unos 26
ms. Se muestran claramente las
rafagas WLAN, los saltos Bluetooth
y las senales errantes de los hornos
microondas. Es posible seleccionar
cualquier sefal o rafaga individual
de la memoria de captura grande
para su analisis o demodulacion.

Se muestra claramente el com-
portamiento completo de tiempo
y frecuencia de todas las senales
de la banda ISM, con marcadores
de “corte” situados a un intervalo
de 16,7 ms (60 Hz) para verificar
la frecuencia de linea de alimen-

tacion de las sefales de los hornos
microondas. Es facil observar los
éxitos y fracasos en la distribucion
de la banda, y el posprocesamien-
to en el software de VSA se pue-
de utilizar para seleccionar, de la
captura Unica, cualquier sefal o
réfaga individual para su medicién
y demodulacion.

Continuaciédn de la
evolucién

Los entornos de senales comple-
jos y dindmicos dificultan el hecho
de mantener las cargas Utiles de los
datos en movimiento. Por suerte,
herramientas como los analizado-
res de espectros en tiempo real y
el software de VSA ayudan a los
ingenieros de RF a superar los re-
tos que van surgiendo en el disefio
y la resolucién de problemas. En
adelante, estas herramientas deben
seguir evolucionando con capacida-
des de medida que sigan el ritmo
de los comportamientos de las se-
fales, cada vez méas breves, amplias
y poco frecuentes.

Para obtener mas in-
formacion

Hay disponibles ejemplos adi-
cionales y mas detalles de medida
en la nota de aplicacion de Agilent
Measuring Agile Signals and Dyna-
mic Signal Environments (Medicién
de sefnales agiles y entornos de se-
nales dindmicos). [@
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Nota de aplicacion FLUKE

Impresiones sobre el Fluke 289/FVF

Articulo cedido por FLUKE
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La multinacional BENETTI GROUP
es lider mundial en fabricaciéon de
maquinaria y herramientas para la
excavacion y procesamiento de blo-
ques de méarmol, granito y piedra.
Fundada en 1926, esta actualmente
gestionada por la tercera generacion
de la familia Benetti, y tiene alrede-
dor de 50 empleados. Cumple con
los requisitos de produccion més exi-
gentes, y posee una experiencia sin
parangon en el diseno y fabricacién
de una amplia gama de maquinaria
para la extraccion y procesamiento
de la piedra natural.

Marco Pieretti trabaja como téc-
nico de montaje para BENETTI MAC-
CHINE Spa. Se encarga del monta-
je de equipos en el extranjero, asf
como de la formacién a empleados
y la asistencia técnica de la gama
completa de equipos de la empresa.
Proporciona servicios de asistencia
técnica al menos veinte veces al ano,
y también participa en el montaje y
la comprobacién final de muchas de
las sierras de la empresa:

e Las sierras de correa de diamante
Fast 735 y Fast 736 para laminar y
labrar bloques de marmol y piedra.

* Lasierra de correa de diamante Su-
per Jet Belt 950 para cortar bloques
de marmol y piedra en canteras a
cielo abierto.

* La sierra de correa de diamante
Tunnel Jet Belt 940 para canteras
subterréneas.

El Sr. Pieretti habia estado buscan-

Fast 735y Fast 736

do un instrumento de medida que
pudiese utilizar para la comprobacién

y resolucién de problemas tanto
en las canteras como en el taller. Ca-
rece de experiencia en electrotécnica
o electrdnica, y deseaba encontrar
una herramienta potente, versatil,
portatil y facil de usar que minimizase
los costosos tiempos de inactividad
de los equipos. Estos tiempos de in-
actividad son especialmente desacon-
sejables para el negocio de Benetti,
donde los equipos se emplean en
canteras a cielo abierto y subterra-
neas.

La mayor parte de la maquinaria
de Benetti se alimenta a través de
motores asincronos controlados por
convertidores de frecuencia de una
potencia que puede alcanzar los 75
kW para impulsar los equipos con co-
rreas y cables de diamante. El sistema
motor secundario utiliza pequefios
inversores o motores de CC contro-
lados por las tarjetas electrénicas
correspondientes.

Las maquinas de corte fijas contro-
lan la elevacion y descenso del cable
de diamante mediante un circuito
hidraulico.

Este circuito incorpora una bomba
hidraulica de capacidad variable, un
piston controlado por una vélvula
proporcional y un transductor de
presién/tension.

De acuerdo con la pagina Web de
Fluke, el Fluke 289 parecia satisfacer
todas las necesidades del Sr. Pieretti,
asi que solicitdé a su distribuidor un
pedido consistente en el kit combi-
nado Fluke 289 FlukeView Forms, la
pinza amperimétrica de CA/CC 410,

Super Jet Belt 950

y el juego de cables de prueba indus-
triales TLK289. Recibié su kit combi-
nado a principios de 2008, y lo ha
utilizado y evaluado desde entonces.
Por ejemplo, gracias al registrador
de datos integrado y a la funciéon
TrendCapture, el Fluke 289 ha ayuda-
do al Sr. Pieretti a detectar anomalias
intermitentes y dificiles de localizar,
supervisando los equipos mientras
él se dedicaba a otras tareas. Con
el software FlukeView Forms puede
superponer los datos registrados por
seis multimetros o intervalos de tiem-
po tanto para encontrar las relaciones
causa-efecto como para realizar un
seguimiento de las condiciones.

Ventajas

1. Medidas de la corriente y tensién
del motor de CC

La pinza amperimétrica para CA/
CCi410 facilita el registro de los dis-
tintos parametros de funcionamiento
de los motores de CC utilizados en las
sierras de diamante tanto de correa
como de cable. Muestra parametros
de funcionamiento libres de carga
durante la calibracién y la compro-
bacion a través de una practica vi-
sualizacién de las lecturas de minimo/
méximo/ promedio. Ademas de los
valores minimo y méaximo, también
muestra los valores promedio y las
indicaciones de tiempo correspon-
dientes. Su pantalla es amplia y de
facil lectura y proporciona dos niveles
de brillo distintos para ajustar la re-
troiluminacién.

En condiciones de trabajo reales,
el Sr. Pieretti descubrié que el Fluke

Tunnel Jet Belt 940
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289 le permitia medir la fuerza que
la herramienta de cable o correa de
diamante debe ejercer. Esto se debe
a las variaciones en las condiciones
de corte como el grado de afilado
del cable o la correa de diamante, las
imperfecciones e irregularidades de la
piedra, y la eficacia de la refrigeracion
del equipo.

2. Medidas de verdadero valor eficaz
de la corriente y la frecuencia del
control CA/filtro de paso bajo

Con la ayuda de la pinza amperimé-
trica i410, el Sr. Pieretti puede calibrar
con precisiéon los instrumentos duran-
te la comprobacién de nuevos equi-
pos, y evita dafiar los instrumentos
durante las comprobaciones y la re-
solucion de problemas en la cantera.
También puede recopilar y supervisar
los pardmetros de funcionamiento de
los motores asincronos que impulsan
los equipos de correa o cable de dia-
mante con inversores.

3. Medida de la temperatura

La sierra eléctrica CSM 962 esta con-
trolada por un complejo circuito hi-
draulico altamente integrado que
debe soportar condiciones de trabajo
extremadamente duras. El Fluke 289
permite recopilar informacién sobre
las temperaturas de funcionamien-
to de la transmisién hidraulica y del
engranaje de reduccion epiciclico, lo
que resulta muy util durante la reso-
lucién de problemas.

4. Registro de eventos

Las sierras de cable de diamante pre-
sentan una gran potencia (hasta 75
kW) y durante el arranque del eje fijo

Medida de la temperatura
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se pueden generar elevadas corrien-
tes. A menudo hay problemas de
calidad de la alimentacién provoca-
dos por los generadores eléctricos,
como largos tiempos de respuesta e
interferencias con equipos cercanos.
La funciéon de valores minimo/ méxi-
mo/promedio del Fluke 289 permitié
a Pieretti detectar e informar al cliente
acerca de problemas de la calidad de
la alimentacion y/o el ajuste de las
dimensiones de las lineas de distribu-
cion, que provocaban fallos de fun-
cionamiento que fueron erréneamen-
te atribuidos a las maquinas. Entre
estos fallos se encontraban alarmas
de los inversores por sobretensiones
o caidas arrangue, y conexiones da-
fadas.

5. Supervisién de los parametros de
funcionamiento de las sierras con
correas y cables de diamante

Las sierras fijas Fast 735 736 de co-
rrea de diamante se asemejan a un
laboratorio de pruebas de abrasion
para piedra, puesto que el software
de gestion del equipo optimiza los
parametros de funcionamiento se-
gun la fuerza que se ejerce sobre la
herramienta. El grado de afilado y la
eficacia de la herramienta pueden
variar con el tiempo, convirtiendo el
ajuste adecuado de la configuracién
de la maquina y la herramienta en un
proceso largo y costoso.

En este contexto, la funcién clave
de registro de eventos del Fluke 289
con un tiempo de muestreo variable
después del periodo minimo de un
segundo, ha demostrado ser extre-
madamente Util. Se puede registrar la
sefial correspondiente al esfuerzo que

debe realizar la herramienta durante
un periodo de tiempo (incluso un tur-
no de trabajo completo) y presentar
los datos de un modo eficaz median-
te el software FlukeView Forms.

“El Fluke 289 ha demostrado ser una
herramienta extremadamente eficaz
en el periodo de tiempo relativa-
mente corto en que la he utilizado”
comenta Pieretti. “Como usuario no
especializado, aprecio de forma espe-
cial la precisiéon y facilidad de uso de
sus funciones, lo cual me proporciona
una herramienta capaz de solucionar
problemas de muy diversa indole.
Por dltimo, pero no por eso menos
importante, valoro positivamente el
hecho de poder compartir con otros
técnicos la experiencia adquirida so-
bre cémo ajustar maquinas y herra-
mientas en las instalaciones.
Enhorabuena por vuestros productos
y gracias.” @

FLUKE.
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El dltimo dispositivo CompactRIO po-
dria parecer el mismo por fuera, pero
el controlador ha sido reconstruido
desde cero

Cuando National Instruments
se propuso reinventar la platafor-
ma CompactRIO con un conjunto
nuevo de tecnologias esenciales, el
primer requerimiento fue mantener
compatibilidad con el ecosistema
de la plataforma existente y hacer
la portabilidad del cédigo una parte
transparente del proceso. La Unica
otra regla: mejorar todo.

NI introdujo CompactRIO en el
2004. Desde el principio, la plata-
forma fue construida bajo la arqui-
tectura NI LabVIEW reconfigurable
/0 (RIO), obteniendo su cerebro
del software de disefio de sistemas
NI LabVIEW y su potencia de una
mezcla clave de procesadores pro-
gramables, FPGAs, y E/S modular.
Desde entonces, NI ha actualizado,
ampliado, y perfeccionado la pla-
taforma para incluir objetivos de
procesamiento con tasas de reloj
incomparables, una variedad de FP-
GAs de Xilinx de cuatro diferentes
generaciones de tecnologias, y méas
de 70 mdédulos de E/S diferentes.
Esta combinacion de caracteristicas
da a los disefladores de sistemas con
experiencia en un campo especifico
una plataforma consistente que hace
posible innovar de forma rapida e
implementar sistemas avanzados en
una fraccién del tiempo necesario
para un disefio personalizado.

Ingenieros y cientificos a nivel
mundial utilizan CompactRIO para
resolver complicadas aplicaciones en
monitorizacién y control tales como
suprimir incendios en aviones de car-
ga, generar electricidad controlando
el vuelo de cometas atadas, y apilar
de manera precisa 20 toneladas de
hormigén himedo. EI cambiar la
plataforma CompactRIO no es algo
que NI decidié sin analizarlo. Pro-
porcionarle la tecnologia punta, y
proteger sus inversiones previas en
herramientas y disefios existentes,
es critico para nosotros.

nunca lo habia

Quizas no note con solo verlo, pero el nuevo controlador NI cRIO-9068 representa un redi-

sefio completo de la plataforma CompactRIO para proporcionar rendimiento y flexibilidad

mejorados.

Rendimiento de la A a
la X: Integrando dualti-
mas tecnologias ARM
v Xilinx

El Gltimo lanzamiento de la plata-
forma, el dispositivo NI cRIO-9068,
es un controlador disefiado en soft-
ware que NI construyé de manera
diferente a cualquier otro controla-
dor anterior. Los equipos de inves-
tigacion y desarrollo re-examinaron
cada parte del disefio del contro-
lador, desde los componentes del
nucleo del hardware hasta el sistema
operativo fundamental, e hicieron
cambios radicales, manteniendo dos
beneficios esenciales: la experiencia
familiar de desarrollo con LabVIEW y
compatibilidad completa hacia atras
del codigo existente. Debido a que
este controlador est4 disefado en
software, usted puede utilizar Lab-
VIEW para implementar disefio de
hardware personalizado, firmware,
y software de aplicacién en el mismo
entorno de desarrollo de aplicacién.
Otros controladores embebidos utili-
zan hardware y firmware de funcién
fija y tienen soporte limitado para
software de aplicacion definido por
el fabricante. Trabajando de cer-
ca con Xilin, el nuevo controlador
CompactRIO incluye el Zyng-7030
All Programmable System on Chip
(SoQ), el cual combina un procesa-
dor y estructura FPGA en la misma

estructura de silicio. El resultado es
un controlador que incluye grandes
beneficios tales como
e Un procesador dual-core ARM
Cortex-A9 de 667 MHz, el cual pro-
porciona cuatro veces el rendimiento
de los sistemas CompactRIO existen-
tes de 8 ranuras
e Estructura FPGA Xilinx 7 Series
con 85,000 celdas légicas para tem-
porizacién personalizada, disparo, y
E/S o procesamiento de sefal
e 16 canales DMA para transpor-
tar los datos que necesita
e 220 segmentos de procesador
digital de sefal (DSP)
e Rango extendido de temperatu-
ra de -40 a 70 °C haciendo el con-
trolador ideal para aplicaciones de
entornos severos

Mientras que todas estas tecnolo-
gias hacen su debut en la plataforma
CompactRIO en el 2013, LabVIEW
las expone via APIs familiares. Sus
aplicaciones existentes pueden mi-
grar al nuevo controlador y, sin ne-
cesidad de cambios en el codigo,
aprovecharse de todas las mejoras
de rendimiento.

Arquitectura LabVIEW
RIO: Ahora con NI Li-
nux Real-Time

Todos los sistemas CompactRIO

son programados utilizando Lab-
VIEW, LabVIEW Real-Time Module, y
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el LabVIEW FPGA Module. El contro-
lador NI cRIO-9068 no es diferente,
pero de manera interna, su sistema
operativo de tiempo real (RTOS) ha
cambiado. NI selecciond un nuevo
RTOS basado en Linux para soportar
de una mejor manera el procesador
basado en ARM més reciente y dar
a los desarrolladores de aplicaciones
en tiempo real mayor flexibilidad.

Para asegurar que la fiabilidad y
compatibilidad hacia atras del nuevo
NI Linux RTOS son seguras, |4+D de
Nlinvirtid més de 6 afios de esfuerzo
en el proceso de desarrollo del pro-
ducto. El equipo incluy6 pruebas de
regresion, desarrollé aplicaciones de
la misma manera que los clientes de
NI, implementd caracteristicas para
suavizar la portabilidad del cédigo
entre sistemas CompactRIO, y llevod
a cabo uno de los programas de ac-
ceso temprano mas amplios de NI.
El resultado es la misma experiencia
de desarrollo que con los sistemas
CompactRIO previos, permitiéndole
aprovechar las nuevas caracteris-
ticas sin cambiar la forma en que
usted desarrolla y disefa sistemas
embebidos.

NI Linux Real-Time le da soporte
completo para multiples adapta-
dores y un conjunto de red mejo-
rada, un planificador de procesos
mejorado, y un sistema avanzado de
archivos con compresion de datos
automatica. Para usuarios familiari-
zados con Linux, el vasto ecosistema
de software generado por la co-
munidad es accesible directamente
desde LabVIEW. NI Linux Real-Time

Sistemas embebidos

La familia de sistemas

Processor FPGA Logic Memory/
Cells Storage
cRIO-8068 667 MHz 85,000 512 MB,
Dual-Core ARM 1GB
cRIO-2074 400 MHz 46,080 128 MB,
PowerPC 256 MB
cRIO-2073 400 MHz 46,080 64 MB,
PowerPC 128 MB
cRIO-8076 400 MHz 43,661 256 MB,
PowerPC 512 MB
cRIO-8075 400 MHz 24,051 128 MB,
PowerPC 256 MB

también hace posible reutilizar cédi-
go existente C/C++ o desarrollo con
soporte para el Eclipse Development
Environment. Ahora, usted puede
integrar librerias de cddigo en aplica-
ciones LabVIEW Real-Time, o incluso
desarrollar ejecutables auténomos
con interfaz directa a una aplicacién
LabVIEW FPGA.

Rendimiento de Sobra:
Probando la Tecnologia
Propia de NI

Usted puede inmediatamente ver
las ventajas del nuevo disefio Com-
pactRIO en la impresionante mejora
de rendimiento para aplicaciones
complejas del mundo real. Cuando
NI probd un controlador de gene-
racién previa, el NI cRIO-9074, vy el
nuevo controlador NI cRIO-9068
ejecutando una aplicacién de com-
paracion que realiza un algoritmo de
generacién de trayectoria de ranura
cUbica a través de 8 canales con un
periodo de 2 ms, los resultados fue-

90
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Utilizacion del Procesador (porcentaje)
o
=

Aplicacion de Control de Referencia

(Mejora 6X)

B NI cRIO-9074
M NI cRID-9068

Tarea de Transferencia de Referencia
(Mejora 6X)

El controlador NI cRIO-9068 ofrece una reduccion 6X en la utilizacién del procesador
comparado al NI cRIO-9074 para una aplicacion de comparacion y tareas de flujo de datos.
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Built-In Peripherals Modular VO Operating

Slots Temperature
Range

Dual RS232, RS485, B -40t070°C

Dual

1Gbit/s ENET, USB

RS232, Dual 8 -201055°C

100Mbiti's ENET

RS232, 8 -201055°C

100Mbiti's ENET

RS232, 100Mbit's 4 -201055°C

ENET, USB

RS232, 4 -201055°C

100Mbitis ENET

ron claros. El controlador NI cRIO-
9074 utilizé 72 por ciento de su
potencia de procesamiento disponi-
ble mientras que el controlador NI
cRIO-9068 utilizd solo 11 por ciento.
NI también comparé el rendimiento
del nuevo controlador CompactRIO
para transferir datos de canales de
E/S a una aplicacion de tiempo real,
una tarea comun en sistemas de
monitorizacién. Cada flujo de datos
de canal de E/S consistié de mues-
tras de 16 bits transferidas a 100
kHz. El NI cRIO-9074 utilizé 46 por
ciento de su potencia de procesador
disponible para transferir 10 canales
de datos de E/S mientras que el NI
cRIO-9068 solo necesitd 7 por cien-
to. Esto le proporciona mas tiempo
de ciclo para procesar datos en un
CompactRIO.

Un Nuevo Estandar
para Diseno de Siste-
mas Embebidos

El nuevo controlador Compac-
tRIO disefiado en software es el mas
avanzado, abierto y productivo en el
mundo. El controlador NI cRIO-9068
es una culminacién de la vision de-
finida por NI para CompactRIO hace
casi una década, y la vision que te-
nemos para los sistemas embebidos
del futuro.

El secreto real del controlador
mas nuevo CompactRIO no es solo
una caracteristica, es la posibilidad
de integrar facilmente numerosas
tecnologias innovadoras para pro-
porcionar una plataforma potente y
flexible para cumplir con las aplica-
ciones embebidas mas demandantes
del mafana.

Compare las caracteristicas del
controlador NI cRIO-9068 a su sis-
tema actual en www.ni.com/crio-
9068/esa/. @

CompactRIO propor-
ciona rendimiento vy
flexibilidad a precios

excelentes.
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Introduccidn

La tecnologia de alimentacién
inaldmbrica constituye una impor-
tante &rea en crecimiento dentro de
la industria electrénica e introduce
mejoras en una amplia variedad de
aplicaciones. Su crecimiento viene
impulsado por un insaciable ape-
tito, por parte del consumidor, de
dispositivos electrénicos portatiles
alimentados mediante baterias, asi
como la incomodidad que conlleva
mantenerlos cargados. El despliegue
de dispositivos portatiles que puedan
cargarse de manera inaldmbrica ha
crecido enormemente y a medida
que esta tendencia siga su curso la
alimentacion inaldmbrica pasara a
formar parte de nuestra vida diaria 'y
de los habitos de uso de dispositivos
portatiles.

La induccion magnética (IM) y la
resonancia magnética (RM) son las
dos tecnologias predominantes para
la transferencia de alimentacion ina-
[dmbrica en el mercado de consumo
debido a los estdndares desarrolla-
dos, la miniaturizacién de soluciones
y las reducciones de coste. Gracias
a su estrecho acoplamiento mag-
nético, IM ofrece actualmente una
mayor transferencia de alimentacion,
facilidad de disefio y una mayor efi-
ciencia, mientras que RM ofrece una
mayor libertad de espacio, multi-
ples dispositivos receptores por cada
transmisor y menos acumulacion de
calor en los objetos metalicos cerca-
nos. Dentro de la esfera de IM exis-
ten dos estandares preponderantes:
el Wireless Power Consortium (WPC)
con su estandar ‘Qi" y la Power Mat-
ters Alliance (PMA). Para los dise-
fadores de dispositivos portatiles
basados en IM, existe el problema de
asegurar la compatibilidad con Qi o
PMA, o con ambos estandares. Los
estandares de RM estan dominados
por la A4WP (Alliance for Wireless
Power). Los productos compatibles
con los estandares Qi o PMA vya se
encuentran disponibles y se espera
que los productos basados en A4WP
estén disponibles el préximo ano.

Este articulo revisa el sector de la
alimentacién inaldmbrica y la rele-
vancia de las tecnologias IM y RM.
También analiza que pueden hacer
los fabricantes de chips receptores
de alimentacién para IM para supe-
rar el problema de los dos estdndares
para IM.

Un mundo de alimen-
tacién inalambrica en
rapido desarrollo

Las conexiones cableadas para
alimentacion y datos han sido una
incomodidad inevitable en muchas
areas de nuestra vida diaria tanto
personal como profesional. El acceso
inaldmbrico a los datos se ha hecho
ubicuo, pero no existe tal facilidad
para el acceso a la alimentacién.
Transportar voluminosos cargado-
res, cables y adaptadores, junto con
el engorro de encontrar tomas de
corriente ‘publicas’ para su funcio-
namiento, son una fuente constante
de irritacién para los viajeros.

Los teléfonos méviles seran los
mas beneficiados cuando el ecosis-
tema de alimentacion inaldmbrica
se haya extendido y por varias razo-
nes. Pantallas grandes y brillantes,
potentes procesadores multinicleo,
el conjunto de radios incorporadas,

aplicaciones que necesitan datos
en tiempo real, asi como nuevas
aplicaciones biométricas, han dado
como resultado la necesidad de re-
carga varias veces al dia. Todo ello
complementado por la demanda
del consumidor de dispositivos mas
ligeros y delgados. Por desgracia, las
densidades de potencia de las bate-
rias de Li-ion no han aumentado en
igual proporcion. Los principales fa-
bricantes de dispositivos portatiles ya
estdn suministrando teléfonos mévi-
les compatibles con Qi (el estdndar
de carga inaldmbrica predominante
en la actualidad) como respuesta a
la demanda del cliente. Los opera-
dores de teléfonos méviles también
tienen la motivacion de mantener los
dispositivos moviles cargados y de
consumir datos inaldmbricos, y por
tanto estan impulsando la construc-
cién de ecosistemas de suministro de
alimentacién inaldmbrica.

La carga inaldmbrica en cualquier
lugar mediante la simple colocacién
del dispositivo sobre una superficie
de alimentacién inaldmbrica exige
la disponibilidad ubicua de termina-
les transmisores. Este despliegue se
estd produciendo en varios frentes y
existen en la actualidad terminales
de transmisores Qi y PMA de dispo-
nibles para hogares y oficinas y con
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Figura 1: La carga inaldmbrica hara que resulte mucho mas cémodo el uso de dispositivos
portatiles como los teléfonos maviles, y aliviaran la necesidad de transportar varios cargadores
y cables para los diferentes dispositivos.

una amplia variedad de formatos.
Los transmisores Qi se encuentran
disponibles en nuevos modelos de
coche de compafias como Toyota
y Chrysler, y hay otros fabricantes
y modelos que lo han previsto, asi
como numerosas soluciones en el
mercado de posventa del automévil
igualmente disponibles. PMA estd
estableciendo rédpidamente acuerdos
con empresas que aprecian valor en
el despliegue de ecosistemas de ali-
mentacion inaldmbrica y redes inteli-
gentes en sus restaurantes, estableci-
mientos, hoteles y otros puntos para
atraer a los clientes y generar otro
flujo potencial de ingresos. Por ejem-
plo, Starbucks ha puesto en marcha
el programa “Never PowerlessTM”
con instalaciones en Boston (EE.UU.)
el afo pasado y posteriormente en la
region de Silicon Valley; sus planes a
medio plazo contemplan la instala-
cion de mas de 1 millén de puntos
de carga solo en EE.UU.[1]

Los dispositios méviles disefados
para ofrecer soporte a multiples es-
tdndares de alimentacién inalambri-
ca seran los mas beneficiados por los
ecosistemas de estaciones de trans-
misién y los estdndares. Esta tecno-
logia analdgica y digital de répido
desarrollo introducida por compa-
filas como IDT y la creciente deman-
da de alimentacién inaldmbrica se
destacan en un reciente informe de
IMS Research segun el cual se espera
que el mercado de la alimentacién
inaldmbrica experimente una elevada
tasa de crecimiento en los préximos
afnos hasta superar los 300 millones
de unidades en 2016 y alcanzar los
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1.000 millones de unidades en 2018.
Esto representa una destacable tasa
de crecimiento para un mercado casi
inexistente en 2011. [1]

Induccién magnética
(IM) v resonancia mag-
nética (RM)

La tecnologia de inducciéon mag-
nética (Qi y PMA) fue la primera en
llegar al mercado y domina el inci-
piente mercado de la alimentacién
inaldmbrica. No obstante, la reso-
nancia magnética (A4WP) presenta
algunas ventajas reales respecto a
IM, asi como algunos retos. La ma-
yor frecuencia de funcionamiento
fija de A4WP, de 6,78 MHz, compa-
rada con el rango de 110-205KHz
de Qi, permite una transferencia mas
eficiente de la alimentacién con unos
formatos de acoplamiento menos ri-
gidos (mayor flexibilidad posicional)

patente gracias a la ley de la induc-
tancia de Faraday. Las frecuencias y
mas altas y las tensiones mas altas en
la bobina también permiten que las
bobinas sean més pequenas y mas
delgadas, facilitando asi su encaje
mecanico en los dispositivos moviles.
Otra ventaja de la mayor frecuencia
de funcionamiento es el menor ca-
lor generado en objetos metélicos
proximos al terminal de transmision
debido a las corrientes parasitas mas
bajas en la superficie. Esto también
significa que los metales parésitos
en el dispositivo cargado (como la
baterfa) son menos propensos a
acumular calor. El estandar A4WP
utiliza sefalizacién Bluetooth® Low
Energy (BLE) bidireccional fuera de
banda para comunicar y regular las
necesidades de alimentacion del dis-
positivo o dispositivos a cargar. En
cambio, Qi y PMA emplean un mé-
todo de comunicacién unidireccional
de modulacién de carga dentro de
la banda para comunicar la informa-
cién relativa a la informacion sobre
la regulacién hacia el transmisor. El
método de Qi es sencillo y econdmi-
co, pero solo puede manejar un solo
receptor, esta limitado a una baja
velocidad de comunicacion y puede
ser susceptible a la EMI generada por
el sistema.La implementaciéon de RM
presenta algunas dificultades en las
que se estd trabajando, asi como en
soluciones de produccién mas op-
timizadas para el mercado masivo.
El receptor de RM usa un circuito
tanque LC con un elevado factor Q
que funciona directamente a la fre-
cuencia de resonancia. El reto estriba
en ajustar el circuito tanque a una
frecuencia resonante fija respecto a

Shielding

Rx Surface

Distance

Tx Surface

Shielding

Nota[1]: Articulo en el sitio Web de la Matters Alliance: “Duracell Powermat and Starbucks
Expand Wireless Charging in Silicon Valley Area” http://www.powermatters.org/menuless/292-
duracell-powermat-and-starbucks-expand-wireless-charging-in-silicon-valley-area

Figura 2: El campo
magnético queda con-
finado principalmente
mediante el material
de apantallamiento de
la ferrita.

49



Carga inalambrica de dispositivos

Figura 3: La carga ina-
|dmbrica por resonancia
magnética permite un
menor acoplamiento y
libertad espacial.
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la temperatura y la tensién. Cuando
sufre una variacion, la eficiencia cae
en picado. Los estandares de IM son
més sencillos de implementar ya que
siempre trabajan por encima de la
frecuencia resonante y por tanto
no necesitan un circuito con una Q
elevada o componentes pasivos de
precision. No obstante, el coste de
unos componentes con una mayor
tolerancia para el circuito con una
Q elevada de RM se ve compensado
por el menor coste de la bobina. La
bobina de recepcién de RM sin apan-
tallamiento también es mas pequena
y emplea hilo conductor mas fino
que la bobina de IM, y por tanto su
coste deberia ser mas bajo para este
componente tan primordial.

La radiacién electromagnética
generada por un sistema de alimen-
tacién inaldmbrica serd una fuente
de preocupacién para el consumidor
pero su andlisis exhaustivo queda
fuera del objetivo de este articulo.
Desde un punto de vista mecénico,
IM es un sistema estrechamente aco-
plado, lo cual significa que las bobi-
nas de transmision y recepcién estan
colocadas directamente una sobre la
otra, permitiendo asf la transferencia
de la alimentacién por IM, y esta dis-
posicion es la que permite emplear
directamente el apantallamiento de
la ferrita por encima y por debajo
de las bobinas. Este apantallamien-
to mediante ferritas resulta valioso
por dos razones: en primer lugar,
mejoran el flujo circular de las lineas
de flujo magnético al mantenerlos
cerca de las bobinas para un mejor
acoplamiento; en segundo lugar, los
apantallamientos reducen la canti-
dad de radiacion electromagnética
gue emana el sistema. RM es un

sistema con un menor acoplamiento,
lo cual significa que el receptor pue-
de estar a decenas de centimetros
de distancia del transmisor (Figura
3) y por tanto los apantallamientos
de ferritas no proporcionaran las
ventajas que ofrece la implementa-
cion con IM. Mantener los niveles
de radiacién dentro de los limites de
seguridad forma parte de los avan-
ces tecnolégicos que permiten el
acceso de la transmision de alimen-
tacion inaldmbrica en el mercado de
consumo.

El reto de los estanda-
res duales para IM a
corto plazo

A corto plazo, un problema po-
tencial que podria frenar la prolife-
racion de alfombrillas, mesas, mos-
tradores y otras superficies de carga
para alimentacién inaldmbrica con
acceso publico, en lugares como
aeropuertos, cafeterfas y centros de
entretenimiento, es la existencia de
dos estandares en competencia para
IM: Qi 'y PMA. Ambos son viables y
ofrecen unas prestaciones fiables;
por tanto, ambos parecen aptos para
su instalacion en lugares publicos
como puntos de alimentacion ina-
l[dmbrica. En teoria, esto podria dar
como resultado que los propietarios
de los terminales tengan que buscar
los puntos de acceso para alimenta-
cién inaldmbrica que sean compa-
tibles con su terminal en particular.
Esto generaré sin duda la frustracion
del consumidor y posiblemente unas
tasas de adopcién mas bajas. IDT es
una compania que desarrolla solu-
ciones de alimentacion inaldmbrica,
que ha reconocido este problema y

lo ha afrontado mediante el desarro-
llo de Cl receptores de alimentacion
inaldmbrica que eliminan las barreras
de compatibilidad entre estdndares
de transmisién con un una solu-
cién de receptor monochip en modo
dual. IDT presentd el afo pasado
la solucién de Cl transmisor mas
integrada del mercado y este afio ha
presentado la primera solucion de
receptor en modo dual. Estas solu-
ciones permiten que los fabricantes
OEM de dispositivos moviles y acce-
sorios accedan a un mercado mas
amplio y ahorren dinero al evitar la
necesidad de multiples versiones del
producto. Los fabricantes OEM aho-
ra pueden utilizar una Unica lista de
materiales y minimizar la huella de
la aplicacién mediante el uso de un
solo trazado universal del circuito.

Conclusién

El mercado de la alimentacion
inaldmbrica es una tecnologia nue-
va y apasionante que fomenta la
revolucién de los teléfonos moviles
al permitir un mayor tiempo de fun-
cionamiento.

La carga de la baterfa por me-
dio de adaptadores especificos para
cada producto y engorrosos cables
ha demostrado ser un inconveniente
y quizés es eslabon mas débil dentro
de las comunicaciones y la infor-
matica portatiles. En la actualidad,
ante un ecosistema de alimentacién
inaldmbrica que va tomando forma
con gran rapidez, esperamos que
llegue el dia en el que dejaremos
nuestros cargadores y cables en casa
y finalmente ya no los utilizaremos.
Las tecnologias RM e IM tienen fu-
turo por delante ya que ambas pre-
sentan caracteristicas Unicas y pue-
den atender diferentes aplicaciones
de alimentacién inaldmbrica. Para
cada una de estas opciones existe
una saludable competencia entre
estandares que puede impulsar la
innovacion, si bien existe el riesgo de
confusion y frustracion por parte de
los consumidores. Gracias a la dispo-
nibilidad de la tecnologia de recep-
tor en modo dual para IM para que
los dispositivos portatiles puedan
funcionar de forma perfecta y auto-
mética con diferentes estandares de
alimentacién inaldmbrica se puede
evitar este riesgo de un escenario
complicado y poco deseable.
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SOFTWARE Y HERRAMIENTAS

DESIGNSPARK
MECHANICAL

Lleva el diseno 3D a
un Mayor numero de usuarios

Con lanzamiento oficial el 16 de
septiembre de 2013, DesignSpark
Mechanical ya esta aqui. Esta
nueva herramienta CAD esta
orientada principalmente a

la comunidad de ingenieros
mecanicos y electronicos, y esta
disponible para descarga gratuita
en RS Components y Allied

Electronics.

Los ingenieros tienen que pensar
cada vez mas en tres dimensiones.
El espacio bidimensional de una
PCB no es el unico factor importante
para desarrollar disenos compactos.
Por ejemplo, anadir un disipador o
conectividad adicional puede afectar
notablemente a un diseno que,
durante el bosquejo inicial, tenia un
perfil muy bajo. Estos extras suponen
retrasos importantes en la salida

al mercado del producto y costes
anadidos.

Por otra parte, muchos ingenieros
aun siguen disenando con

DESIGNSPARK MAGAZINE

herramientas
CAD 2D o
programas como

Microsoft Visio o Paint, que

no son del todo adecuados para

el diseno de ingenieria. E incluso

los hay quienes siguen haciéndolo

a la vieja usanza, garabateando
algun boceto en un trozo de papel
cualquiera. Aunque la eficiencia

de estos métodos bidimensionales
puede argumentarse, no cabe
concluir con rotundidad que sean
necesariamente incorrectos o que no

obtengan resultados. Por ejemplo,
los aficionados a las carreras de
Formula Uno sabran que un conocido
disenador de F1 ha desarrollado
numerosos coches ganadores del
campeonato durante los ultimos 20
anos empleando unicamente papel y
lapiz. Obviamente, las dificultades de



dinamica y tiempo de comercializacion del sector electronico global
son diferentes a las que tiene que enfrentar la F1, que habita en un
universo paralelo al del resto del mundo.

Barreras que hay que superar

Visto lo anterior, cabe preguntarse por qué es importante el

diseno CAD 3D y por qué entonces los ingenieros siguen usando
herramientas en las dos dimensiones del "mundo plano". La
realidad es simple: con el diseno 3D la eficiencia puede aumentarse
considerablemente. Las razones por las que no se aprovecha todo
el potencial de la tecnologia 3D se deben en parte a dos barreras
importantes que juntas frenan la adopcion del diseno CAD 3D.

En primer lugar, el exorbitante coste de propiedad. Las herramientas
avanzadas suelen costar entre 3.000 y 22.000 euros por licencia, y

a menudo se suma el desembolso de una cuantiosa suscripcion
anual. En segundo lugar, la curva de aprendizaje asociada al dominio o
de la técnica de modelado 3D tradicional basada en el "paradigma

parameétrico”. Es decir, aprender a usar con soltura herramientas CAD

3D avanzadas podria suponer entre 6 y 18 meses. Por lo general,

A
S
esto significa que los disenos CAD se externalizan a una empresa % z
A
- "G
Oy
v

especializada, lo que puede frenar de forma importante el proceso de
desarrollo del producto si los cambios menores en el diseno pueden
tardar hasta semanas en implementarse.

%
En el sector electronico, cada vez se persigue mas la estética del t' ‘%
diseno, y hay una interaccion muy importante entre los entornos
de CAD electronico y CAD mecéanico. Este hecho puede dificultar el
proceso de diseno, ya que la ejecucion de cambios minimos puede
prolongarse durante dias o incluso semanas debido a la naturaleza
de las herramientas tradicionales de modelado CAD paramétrico
"basado en historial".

El modelado basado en historial ha dominado el mercado del disefio CAD 3D
durante los ultimos 25 a 30 anos. Esta preeminencia se debia a la potencia

de procesamiento limitada de los ordenadores de la época. La principal
alternativa era, y sigue siendo, el modelado directo, que trabaja a nivel de la
geometria béasica y ejecuta de forma dinamica las modificaciones solicitadas
en la geometria. Sin embargo, el modelado basado en historial tenia la ventaja
de que desglosaba la construccion de la geometria en pasos o caracteristicas
individuales, de modo que se podia crear y trabajar con modelos complejos.

Pese a todo, esta tecnologia no llega a todo el mundo. Segun estimaciones del
sector, 25 millones de ingenieros de todo el mundo se beneficiarian del uso de
software de diseno 3D, cuando los principales proveedores de software CAD
solo han vendido apenas un millén de estas herramientas. Esta cifra constata
la realidad de que existen barreras y de que es necesaria una herramienta que
contrarreste esta diferencia entre "los que tienen y los que no tienen". Por otro
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lado, supone una oportunidad de
desarrollo importante.

Hace falta una herramienta CAD

3D asequible y facil de usar. Una
herramienta que ayude en los
procesos donde se emplea el diseno
CAD tradicional, pero que ademas
sirva de solucion completa para que
los ingenieros puedan trasladar la
funcionalidad 3D a aplicaciones que
actualmente no la usan.

DesignSpark Mechanical

El nuevo software CAD 3D
DesignSpark Mechanical esta
disponible para descarga gratuita y
se ha desarrollado especificamente
para ingenieros de diseno electronico
e ingenieros de automatizacion
dedicados a la fabricacion de paneles
y maquinas. El software ha sido
desarrollado por RS Components y
Allied Electronics en colaboracion
con SpaceClaim, proveedor lider de
software de modelado 3D directo
para ingenieria y fabricacion. Se trata
de una soluciéon que complementa

a la galardonada herramienta de
diseno PCB DesignSpark y con la que
se pretende lograr una verdadera
diferencia en el diseno mecéanico 3D
profesional.

DesignSpark Mechanical acerca la
técnica CAD 3D a un nuevo circulo
de usuarios legos en la materia, para
que puedan crear, documentar y
compartir proyectos 3D facilmente.
Permite a los ingenieros y otros
profesionales encargados del
desarrollo de los productos crear
rapidamente disenos nuevos o
manipular y editar geometrias 2D
y 3D ya existentes, dejando de
lado toda la complejidad de las
herramientas CAD tradicionales.

DESIGNSPARK MAGAZINE

La nueva herramienta se basa en
técnicas de modelado directo, mas
intuitivas y faciles de aprender para
los inexpertos en CAD. De hecho,

el modelado directo se ha descrito
algo asi como el "modelado en
arcilla virtual”. La tecnologia permite
disenos basados en gestos faciles
de usar que crean geometrias

3D a partir de técnicas simples e
intuitivas. Ademas, con la potencia
de procesamiento actual, es una
solucién rapida. El modelado basado
en historial define parametros,
caracteristicas y limitaciones en el
proceso de diseno. Se almacenan

en el orden en el que crearon en un
arbol de historiales, por lo que el
acceso a cualquier cambio se realiza
mediante el arbol. El modelado
directo también tiene importantes
ventajas en la interoperabilidad,
mientras que los sistemas basados
en historial tienen formatos de datos
propietarios incompatibles.

DesignSpark Mechanical permite
importar archivos de modelos
STEP, que es el formato de modelos
"estandar" mas habitual ofrecido por
los proveedores de componentes

y el usado para compartir modelos
3D entre usuarios con sistemas
CAD diferentes. La herramienta
también integra una funcion

para importar IDF que permite

la conexién con el software de
diseno de PCB electronico, como
DesignSpark PCB, y puede ademas
exportar planos mecanicos para la
fabricacion. Ademas, en los sitios
web de RS y Allied hay disponible
una interfaz para las herramientas
de presupuestos de facturacion de
materiales para obtener en tiempo
real el precio de los disenos.

Cree rapidamente
disefios nuevos o
manipule y edite

geometrias 2D y 3D
va existentes dejando
de lado toda la
complejidad de las
herramientas CAD
tradicionales.




Modelos

Otra herramienta crucial entre

los recursos para el diseno 3D

es una biblioteca de modelos de
componentes o productos. En 2010,
RS y Allied ofrecieron acceso a una
extensa biblioteca de modelos 2D
y 3D que los ingenieros de todo el
mundo podian descargar sin gasto
alguno. Desde entonces, RS y Allied
han registrado mas de 300.000
descargas de modelos CAD 3D. Los
modelos 3D cubren las principales
tecnologias, incluidas electrdnica,
electromecanica, mecanica,

neumatica, automatizacion y control.

DesignSpark Mechanical sirve como
interfaz directa para la biblioteca

de componentes "ModelSource”,
con mas de 31.000 modelos 3D de
45 fabricantes. La empresa también
va a introducir 1.000 modelos mas
cada mes tanto de proveedores

nuevos como ya existentes.

Entre los principales fabricantes
representados en la biblioteca de
elementos 3D se encuentran Molex,
3M,TE Connectivity, HARTING e

FCl, para el mercado de electrénica
general, y Siemens, Schneidery
SMC, en las aplicaciones de control y
automatizacion.

DesignSpark Mechanical es

la evolucion inteligente de
DesignSpark; puede agilizar el
lanzamiento al mercado de productos
fabricados y desarrollados de forma
eficiente por ingenieros electronicos,
ingenieros mecanicos y el resto de
profesionales implicados.

DesignSpark Mechanical ofrece una interfaz
directa a ModelSource para los modelos 3D
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“El software LabVIEW nos permi-
ti6 implementar un controlador en
tiempo real y en el mismo entorno
Windows, lo cual nos ofrecié una
integracién rapida y un producto
auténomo fiable, especialmente
optimo para el control de los pa-
rémetros prestablecidos y para la
minimizacién de los riesgos en los
procesos industriales.”

El Reto:

Desarrollar un programa que
permita modificar los pardmetros
de un Programmable Logic Contro-
ller (PLC) y que corra bajo entorno
Windows facilmente parametriza-
ble y escalable para tener el con-
trol de los procesos productivos
en maquinas industriales del sec-
tor agroalimentario y del sector de
mantenimiento de superficies.

La Solucién:

Utilizar LabVIEW como entorno
de desarrollo por la facilidad de
integrar las diferentes necesida-
des del sistema: captura de datos,
gestion de bases de datos, acceso
Web a aplicaciones, interfaces de
usuario... En la parte de adquisi-
cién, se interconecta el software
de Supervision, Control y Adquision

Bl = oviruy saas

linea de control

de

Figura 1 - El prototipo preindustrial para la pasteurizacion no térmica de leche con el LabVIEW.

de Datos (SCADA) via ethernet o
wifi con maquinaria industrial que
funciona bajo un PLC.

Introduccidn

El drea de Ingenieria Avanzada
de IRIS tiene una amplia experien-
cia en el desarrollo de sistemas de
control y diagnostico en entorno
industrial. Estos sistemas requieren
la captura de sefales de diversa
naturaleza tales como la tempera-
tura de productos alimentarios, su
humedad, las sefales eléctricas y

Figura 2 - Parametros como la temperatura y el caudal de la leche tratada se parametrizan con el LabVIEW.
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digitales de alta y baja frecuencia,
la presién, la vibracion, entre otros.
Ademas, estos sistemas precisan de
alta capacidad de almacenamiento
debido a que en muchos casos se
ejecutan en continuo para la tota-
lidad de la produccién.

IRIS ha adoptado LabVIEW para
sus recientes desarrollos tecnolégi-
cos mediante los sistemas de ultra-
sonidos para el sector agroalimen-
tario. Ademas, el eco-tratamiento
desarrollado por IRIS para aumen-
tar la durabilidad de la madera tam-
bién fue monitorizado de forma
satisfactoria a través de LabVIEW.
Todas las maquinas preindustriales
e industriales a las que se les ha
incorporado LabVIEW funcionan
bajo sistemas PLC, a excepcion del
sistema de enfriamiento rapido de
la carne recién cocida, cuya tecno-
logia prevé microcontroladores. En
la figura 1, se muestra el sistema de
pasteurizacion no térmica de leche
desarrollado por IRIS con el interfaz
de usuario LabVIEW. Este prototipo
preindustrial combina los métodos
de la termosonizacion y los pulsos
eléctricos. El sistema de pasteuri-
zacién no térmica parametriza la
temperatura y el caudal de leche a
tratar, entre otros, seglin muestra
la figura 2.
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La solucion de diagndstico en
linea de multiples sensores utiliza
equipos auténomos de diagndstico
ubicados en cada maquina, una
base de datos MySQL distribuida y
un servidor central. El acceso a los
datos podra ser descentralizado
al estar adaptado el interfaz de
usuario para su uso a través de
un explorador Web. El Web Server
de LabVIEW permite desarrollar
aplicaciones de usuario como si
fueran a ser usadas de forma local y
posteriormente publicarlas via Web.
Por tanto LabVIEW puede ser utili-
zado como herramienta Unica de
desarrollo integrando la captura de
datos, el procesamiento de sefnales
y el disefio de interfaces indepen-
dientemente de donde se instalen
cada una de estas funciones, el tipo
de comunicacién entre ellas y cémo
vayan a ser utilizadas por el usuario
final, en ambientes industriales.

El convenio entre LabVIEW vy
Allen Bradley resulta muy util al
proporcionar una herramienta es-
pecifica que asegura una comuni-
cacién eficaz entre el programa y
el sistema.

La aplicacién de diag-
néstico

Dado que la dindmica de los fa-
llos que a estudiar es relativamente
lenta, el sistema realiza una captura
de datos por rondas y posterior-
mente un procesado de los datos
obtenidos.

En cada una de las rondas se
realizan distintas capturas (canales
y frecuencias) en funcién de los
diagndsticos programados. Todos
los resultados son almacenados
en la base de datos local y sélo los
maés significativos o las alarmas son
enviados a una base de datos cen-
tral. En el caso de que hubiera un
error en el proceso productivo, se
podria conocer el momento preciso
en el que se produjo e identificar
las posibles causas. LabVIEW pro-
porciona informacion con detalle
para facilitar el trabajo del usuario
final. Segin muestra la Figura 3,
la estructura de la aplicacién se
compone de varios médulos. El
moédulo de LabVIEW es el encarga-
do de leer las configuraciones de
la base de datos (MySQL) y de los
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Casos de estudio NI

PLCs de cada méaquina. En funcién
de los pardmetros recogidos, se
ordena la ejecucién de las captu-
ras en los instantes programados y
posteriormente los procesamientos
y diagndsticos cuando existen datos
disponibles. El Interfaz de usuario
LabVIEW permite acceder a las se-
fales capturadas, a los resultados
de los diagnosticos y realizar sen-
cillas funciones de anélisis como
la visualizacion FFT de alguna o
varias de las capturas, pudiendo
compararlas entre ellas para tomar
las respectivas decisiones.
Cualquier usuario podra conec-
tarse a este interfaz via Web, sin
necesidad de descargar los datos
capturados. El disefio modular per-
mite facilmente la modificacién de
los algoritmos de procesamiento
en tiempo de ejecucién e incluso
afiadir nuevos sin necesidad de re-
compilar la aplicaciéon entera. En
este caso los algoritmos se encuen-
tran en una libreria dll que se puede
modificar en cualquier momento
en que no se esté ejecutando un
procesamiento en el sistema.

La red de diagndstico

La figura 4 muestra la aplicacion
del sistema desarrollado permitien-
do la supervisién centralizada de las
multiples maquinas de IRIS, geo-
graficamente dispersas en varias
instalaciones. El sistema LabVIEW
permite gestionar los mecanismos
con el fin de mantener actualizadas
cada una de las bases de datos.
Aunque se pierda la comunicacién
en alguno de los puntos, todas
las maquinas siguen realizando de
forma auténoma los diagndsticos
programados.

El usuario final de la aplicacion
dispone de toda la informacion de
diagndstico generada en las dis-
tintas maquinas de manera rapida
y flexible. Para ello se ha disenado
una interfaz de usuario tipo SCADA
ubicado en el servidor central y
accesible mediante cualquier ex-
plorador Web. En el momento en
que el usuario quiera acceder a
las sefales capturadas o analizar
alguna de ellas, lo hara de manera
transparente conectadndose al inter-
faz situado en la maquina en lugar
de al situado en el servidor central.
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Conclusién

IRIS ha apostado por LabVIEW
como entorno de desarrollo para el
conjunto de la presente aplicacién
de control y diagndstico. Esto ha
permitido la integracién de modu-
los desde la etapa de investigacién/
desarrollo a la de aplicacién final
de forma facil y sin coste adicional.
Esta concepcion modular facilita
el proceso de desarrollo software
al disenarse los médulos (captura,
procesamiento y diagndstico) de
manera independiente y posterior-
mente poder llegar a ejecutarlos en
equipos distintos en funcién de los
requisitos de los célculos y las pres-
taciones de los equipos utilizados.
El sistema ha sido implantado en
cuatro maquinas prototipo disefa-
das y desarrolladas por el equipo de
ingenieria de IRIS, en colaboracion
CON CONSOrcios europeos, con mas
de 30 empresas en su totalidad. [@

Figura 3 - Estructura de
la aplicacion de diag-
nostico.

Figura 4 - Estructura
global de la red de diag-
nostico.
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Distribucion de componentes

Camino al millon de componentes en

stock

Articulo cedido por Digi-Key

www.digikey.es
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De qué manera el modelo de vo-
lumen bajo/mixto-alto e hibrido de
Digi-Key esta revolucionando la dis-
tribucién de componentes electréni-
cos “tradicionales”

Digi-Key va en contra del modelo
convencional cuando se trata de mé-
todos de negocios. Prover compo-
nentes electrénicos desde una sola
instalacion ubicada en una ciudad
rural de menos de 9000 habitan-
tes parece incomprensible en los
mejores de los casos. No obstante,
Digi-Key se ha ganado su lugar ha-
ciendo justamente eso: desafiar la
creencia tradicional de metodologia
corporativa. La filosofia que combina
innovacién y pensamiento progre-
sista con los valores de una ciudad
pequefa inherentes a una regién le
ha permitido a Digi-Key posicionarse
como uno de los principales distri-
buidores de componentes electroni-
cos del mundo.

En 1972, el ingeniero electrénico
Dr. Ron Stordahl tuvo la visién de
poner componentes electronicos de
calidad al alcance de todos, desde
ingenieros a especialistas. Cuarenta
anos después, Digi-Key ha crecido
hasta convertirse en una empresa
de mil millones de ddlares, que se
conoce internacionalmente como
el proveedor con la seleccion mas
amplia de componentes electroni-
cos de la industria para entregas de
stock y entregas para una base de
clientes a nivel mundial; todo desde

una instalacion de distribucion de
65,000 metros cuadrados en Thief
River Falls, Minneapolis, EE. UU.

“Una amplia seleccién de compo-
nentes electrénicos” se ha converti-
do rapidamente en un eufemismo a
medida que Digi-Key continla cre-
ciendo. Digi-Key ofrece actualmente
més de 3.5 millones de piezas pro-
venientes de mas de 650 fabricantes
a nivel mundial. Mé&s de 970,000 de
estos componentes se encuentran
en stock y disponibles para entre-
ga inmediata y la mayoria de es-
tos componentes estan disponibles
para entrega en el mismo dia. Una
vez que un representante de ventas
ingresa el pedido en el sistema de
Digi-Key, la mayoria de los pedidos
se recogen, embalan y quedan lis-
tos para ser transportados por uno
de los principales transportes que
Digi-Key contrata en minutos. Entre
los transportistas a nivel mundial se
incluyen UPS, FedEx y DHL.

El mundo de la distribucion de
componentes electrénicos ha sido
agitado en los Ultimos afios. El mer-
cado estd cambiando rapidamente,
ya que los ingenieros han comenza-
do a buscar mas de una fuente para
consequir las piezas necesarias. Se
ha producido un cambio decisivo en
el sentimiento hacia un modelo de
cola larga. Los disefadores a veces
valoran la seleccion vy el servicio de
productos que el precio. Quieren
las piezas que necesitan cuando las
necesitan junto con los recursos y el
soporte técnico. El modelo especia-
lizado de volumen bajo/mixto-alto e
hibrido junto con la seleccién mas
amplia de productos de la industria
se adapta bien con este movimiento
de vanguardia de compra de pe-
quefas cantidades de una amplia
selecciéon de productos.

El modelo opuesto ha resultado
en un crecimiento consistente para
Digi-Key. Si bien el resto de la indus-
tria de distribucién se ha mantenido
igual o ha decrecido en lo que va
del afo 2013 hasta la fecha, Digi-
Key ha mantenido un crecimiento
constante alcanzando un ndmero de
crecimiento de doble digito a nivel

mundial. Estos nUmeros ofrecen un
indicador verdadero del valor de este
tipo de modelo y de la naturaleza
del entorno de compras del futuro.
A medida que cambian y fluctian
las necesidades, el modelo de distri-
buciéon hibrido y flexible de Digi-Key
esta bien posicionado para adaptar-
se y cambiar con el movimiento de
la industria.

Para los clientes de Digi-Key, la
relacién no termina después de la
compra. La empresa estd compro-
metida a ofrecer recursos en linea
de valor alto para brindar soporte
técnico tanto a ingenieros como
compradores, desde el prototipo a
la produccién. Incluye el servicio al
cliente por teléfono y el soporte téc-
nico en linea y en directo, los videos
de ayuda “Geek Moment”, los pod-
cast de capacitacion de productos y
las hojas de datos de proveedores.
Nuestros expertos técnicos estan
disponibles las 24 horas del dia para
responder preguntas y ofrecer solu-
ciones en tiempo real.

El distribuidor de componentes
electrénicos de vanguardia ha evo-
lucionado conforme a los cambios
de roles y demandas del comprador.
Digi-Key sabe que el cliente espe-
ra tener un acceso rapido y facil al
contenido, a las piezas disponibles, a
distintas opciones de interacciény a
un nivel de servicio excepcionalmen-
te alto. Si un cliente encuentra una
empresa con la que es facil hacer
negocios, vuelve.

Al ser un lider mundial en comer-
cio electrénico, Digi-Key es un ejem-
plo de estudio de caso de como una
empresa tradicional de catdlogos ha
sabido responder efectivamente a las
necesidades de los clientes. A su vez,
este innovador privado ha impacta-
do verdaderamente en la industria
de la distribucién al transformar en
vez de conformar. Actualmente la
empresa se ha ampliado sus recursos
no solo para América del Norte y
EMEA sino también a Asia.

Ya que Digi-Key va en camino de
lograr el millon de componentes en
stock, iesto en verdad vale la pena
mirar! @
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Desarrollo Electrénico

Marcado CE + Marcado CE = Marcado CE:
Concepto aplicado a maquinas, sistemas
complejos o instalaciones fijas: Gestion
de los componentes

Articulo cedido por Cemdal

Introduccion

¥ CEMDAL

www.cemdal.com

La correcta gestion de compra y
control técnico de los componentes
necesarios para disefar una maqui-
na o un sistema complejo desde el
punto de vista de la compatibilidad
electromagnética (CEM) es vital para
asegurar el obligado cumplimiento
de la Directiva de CEM, 2004/108/
CE. El concepto “marcado CE +
marcado CE = marcado CE”
(CE+CE=CE) trata de una practica
muy comun en el sector de la maqui-
naria y de las grandes instalaciones
fijas. Se basa en la idea de que si
se compra un nuimero de compo-
nentes o aparatos destinados a un
sistema, todos ellos marcados CE, el
sistema completo formado por estos

Autor: Francesc Dau-
ra Luna, Ingeniero
Industrial, experto en
compatibilidad electro-
magnética. Director de

CEMDAL componentes no necesita ningin
trabajo adicional para poder tener
"Agradezco laayudade el marcado CE. Asi, el conjunto se

Raimén Goémez, inge-
niero de CEM en Wave-
control por la ayuda en
la realizacién de este
articulo y el anterior de
Noviembre 2013.”

podria declarar compatible con todas
las directivas pertinentes de seguri-
dad, baja tensién y compatibilidad
electromagnética (CEM). La figura 1
muestra los blogues de una méquina
formada por 9 componentes, todos
ellos con el marcado CE. Con la prac-
tica "CE+CE=CE" tedricamente se

Figura 1: Si se realizan las pruebas de CEM de la maquina completa, casi
seguro no cumplird, aunque todos sus componentes cumplan. Si alguno
de los componentes no cumple, la maquina completa tampoco cumplira
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podria automéaticamente aplicar el
marcado CE a la maquina completa.
Pero, lo mas seguro es que si se rea-
lizan las pruebas de CEM, la maqui-
na completa no cumpla y no pueda
aplicarse el marcado CE. Es también
evidente que si alguno de los com-
ponentes incorporados a la maquina
no es conforme y no tiene el marcado
CE, la maquina completa tampoco
serd conforme y no podré llevar el
marcado CE. La practica CE4+CE=CE
es totalmente incorrecta en todos los
sentidos y no se acepta legalmente.
El uso de tecnologias electronicas
cada vez mas sofisticadas en las ma-
quinas es cada vez mayor en todos
los &mbitos de la actividad huma-
na, incluyendo aquellos en los que
los errores o fallos de funcionalidad
pueden tener implicaciones para la
seguridad funcional y humana. Todas
las tecnologias electrénicas son vulne-
rables a errores o mal funcionamiento
causado por interferencias electro-
magnéticas (EMI). Las tecnologias
més sofisticadas y complejas tienden
a ser mas susceptibles. Ademés de
las fuentes naturales de EMI, tales
como los rayos y reldmpagos, todas
las tecnologias eléctricas y electréni-

cas son fuentes de EMI. La tendencia
es el aumento de la frecuencia de
procesado y por tanto al aumento de
las emisiones electromagnéticas (EM).
La consecuencia de todo esto es que,
si no se la considera la compatibilidad
electromagnética en los disefios de
ingenieria de las maquinas, pueden
surgir fallos funcionales con con-
secuencias incontrolables para las
personas que las utilizan. Con ello
pueden haber riesgos econdémicos
incontrolados para los fabricantes y
proveedores de servicios que emplean
las tecnologias electrénicas en sus
maquinas. La figura 2 da una vision
general de la problematica del incre-
mento de los riesgos en una maquina
debido a las EMI.

Cuando los fallos en los compo-
nentes electronicos de las maqui-
nas pueden tener implicaciones de
seguridad funcional o personal, se
requiere asegurar un buen nivel de
CEM para controlar los riesgos de
seguridad y los riesgos econdémicos
asociados. Histéricamente las dis-
ciplinas de la seguridad funcional y
de la CEM, se han desarrollado por
separado. En general, los ingenieros
que revisan la seguridad no tienen un

Incremento de tecnologias el
aplicaciones donde sus errores o ¢
pueden incrementar los riesgos de seguridad

Tecnologias electrd s
empeoran ceptibilidad a las
interferencias electromagnéticas

El ambiente electrom:
empeora continuament

Incremento de lo
seguridad para o
magquinaria y terceras pers

Los fabricantes estan
presionados
continuamente para
reducir costos y tiempos
de desarrollo

y

Los fabricantes tienden a cumplir solo
con las especificaciones minimas
requeridas por la ley o los clientes

Figura 2: Incremento de los riesgos en una maquina debido a las interferencias electromagnéticas

REE * Diciembre 2013



conocimiento detallado de la CEM y
los ingenieros de disefo electrénico o
de CEM no tienen un conocimiento
profundo de la seguridad funcional.
No hay muchas normas de seguridad
que incluyan requisitos de CEM en la
seguridad funcional.

Los riesgos econdmicos se pueden
presentar sobre todo debido a la res-
ponsabilidad en los productos, pero
también debido al incumplimiento de
las normas de seguridad o de CEM.
Ello puede causar la prohibicion de
entrada en el mercado de los produc-
tos peligrosos en la Unién Europea
o su retirada del mercado. También
puede afectar negativamente a la re-
putacién de marca del fabricante. Los
costes de tener una buena gestién
de la CEM y de la seguridad siempre
son menores que los costes legales
de cualquier demanda de responsa-
bilidades.

La CEM puede afectar a la se-
guridad y buen funcionamiento de
las maquinas. Una maquina esta for-
mada por componentes de deben
cumplir con la CEM, pero su insta-
lacién incorrecta puede hacer que la
maquina completa no cumpla. Una
buena gestion de compra y analisis
de los componentes facilita luego el
cumplimiento de la CEM. Asimismo
una buena instalacion de los compo-
nentes, siguiendo las buenas reglas
de disefo, es clave para asegurar
el cumplimiento de la CEM. Todo
ello asegura la seguridad funcional,
reduce los riesgos fiabilidad y contri-
buye a tener una mejor calidad en la
maquina.

El disenador y creador de la ma-
quina es responsable de asegurar que
todos los componentes que la forman
tienen las prestaciones de seguridad
y de CEM adecuadas. Conseguir los
dos objetivos puede significar que
seguramente se deberdn cambiar las
especificaciones técnicas en cuanto a
CEM y seguridad de los componentes
integrantes de la méaquina.

Al mismo tiempo se deberd pre-
ver las medidas de mitigacién elec-
tromagnética en su instalacién. El
disefiador de la maquina debe tener
los conocimientos necesarios sobre
la aplicacion y el control total del di-
sefio, para asegurar el cumplimiento
de los niveles deseados de las presta-
ciones de seguridad y de CEM. Si no
es asi, serfa conveniente subcontratar
expertos externos.

REE * Diciembre 2013
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Negociacién v compro-
miso de los proveedo-
res de componentes

Los proveedores pueden no ser
capaces de cumplir con las espe-
cificaciones, o no ser capaces de
proporcionar todos los documentos
requeridos de las pruebas de CEM.
Puede negociarse la aceptacion de
una especificacién reducida o un
reducido nimero de pruebas.

También puede ser posible mo-
dificar el diseno del componente
para adaptarse a las especificaciones
de la maquina final. La ingenieria
es siempre compromiso y la gran
ventaja de seguir una metodologia
es que el disefador de la maquina
conocera los compromisos acorda-
dos. Es mucho mejor que trabajar
con especificaciones desconocidas.
La figura 3 muestra graficamente
como gestionar la calidad de la CEM
en los componentes a incorporar en
la maquina.

Casi siempre es comercialmente
mejor la utilizacion de componen-
tes con un buen disefo de CEM,
en lugar de comprar componentes
que podrian ser insuficientes y lue-
go hacer frente a los problemas de
CEM que aparezcan en la maquina,
al final de su proceso de construc-
cion. Los costos de los componentes
podrian aumentar, pero al costar
menos el hacer frente a los proble-
mas de CEM en las primeras etapas

de la integracion en la maquina,
podemos beneficiarnos de un coste
global menor. La experiencia dice
que puede costar unas 10 veces mas
hacer frente a un problema de CEM
en un nivel superior en el proceso de
integracion. Si el problema de CEM
aparece cuando la maquina ya esta
instalada en la fabrica del cliente,
los costes se pueden multiplicar por
factores mucho mayores (de 100 a
1000 veces).

Debemos asegurarnos de que las
especificaciones técnicas de CEM
acordadas se escriben en los contra-
tos de compra negociados con los
proveedores de los componentes.
En los componentes mas criticos
se recomienda acordar cladusulas de
indemnizacién, para que el provee-
dor se comprometa a indemnizar al
comprador si sus componentes no
cumplen con las especificaciones
requeridas.

Los proveedores que ofrecen
buenas especificaciones, bajo costo
y el marcado CE, pero no puedan
proporcionar evidencias aceptables
de su comportamiento de CEM real
saben que, en la practica pasan la
responsabilidad del cumplimiento
de la Directiva de CEM al comprador.
Siguiendo estas recomendaciones el
numero de proveedores aceptables
tiende a reducirse a solo los que de-
muestran que realmente pueden sa-
tisfacer lo que sus clientes necesitan
a nivel de especificaciones de CEM.

Figura 3: Gestién de la
calidad de la CEM en
los componentes a in-
corporar en la maquina

Comprobar que el
proveedor tiene un

Cuidado: algunos proveedores tienen el marcado CE
ilegal o no han aplicado las pruebas necesarias

Comprobar, Sistema de Calidad que
confirmar y asegura la continua
documentar conformidad de CEM en el
proceso de produccion
y
Su rendimiento de CEM, Los montajes utilizados Son problemdticos
¢ es el adecuado para su en las pruebas, ifueron los requerimientos
entorno y uso previstos ? los tipicos para el uso de CEM descritos en
previsto? los manuales?

Los contratos de compra deberdn especificar :
1. Las funciones y el rendimiento necesarios a lograr
2. El entorno electromagnético que se quieren lograr en el componente
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Figura 4: Normas gené-
ricas principales de CEM
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Comprobacién de la
conformidad de CEM
de los componentes

El comportamiento electromagné-
tico real de un componente es desco-
nocido hasta que se comprueba. No
hay muchos proveedores que propor-
cionen los resultados obtenidos por
sus componentes durante las pruebas
de inmunidad y emisiones EM. Los
componentes para los cuales no esté
disponible la evidencia necesaria no
deberian comprarse, a menos que
se quiera arriesgar tener problemas
de CEM en la maquina final, tener
gastos imprevistos y alargar los plazos
de entrega de la maquina al cliente.

Silos posibles proveedores aducen
cuestiones de secreto industrial como
razébn para no ofrecer el informe de
las pruebas de laboratorio, debemos
insistir en tener un informe que con-
firme que el producto en cuestién
cumple con la CEM, sin necesidad
de revelar ningln supuesto secreto.
Estos informes simplemente dan los
resultados de las pruebas segun las
normas y no necesitan entrar en los
detalles del disefio interno del com-
ponente. La excusa del secreto indus-
trial no es aceptable y no se sostiene.

La declaracién de conformidad
de un producto de un proveedor
no es una prueba definitiva, aunque
lo puede ser en el caso de produc-
tos de pequenas empresas fabrican-
tes de aparatos, con bajo volumen
de produccién, en los que no haya
importantes implicaciones para la
seguridad. Sin embargo, las decla-

raciones de conformidad son Utiles
como una gufa para el uso previsto
del producto y la aptitud profesional
del proveedor. Los detalles a tener
en cuenta en la declaracion deben
incluir la lista de normas requeridas.
Es posible que sea dificil juzgar si los
componentes son adecuados si solo
se enumeran las diferentes normas.
Algunas normas, como la norma EN
61800-3 (Accionamientos eléctricos
de potencia de velocidad variable)
para las unidades de inversor/motor
y la norma EN 61131-2 (Autématas
programables: Especificaciones y en-
sayos de los equipos), no pueden ser
aplicadas a la maquina final y pueden
ser de poca ayuda. Estas dos normas
tienen niveles muy relajados. Las ne-
cesidades, los costos y los riesgos de
los clientes fabricantes de maquinaria
son mas exigentes. En la practica es
bueno requerir un amplio margen
de confianza para las emisiones (por
ejemplo,  unos -10dB por debajo
de los limites solicitados a la maquina
completa) para tener en cuenta las
variaciones inevitables en su propia
fabricaciéon en serie y la acumulacién
de las emisiones que a menudo se
produce en las maquinas. Pero si cada
componente soélo tiene un margen
de -2 6 -3 dB a varias frecuencias,
las posibilidades de tener algunos
sobrepasos del limite de la norma es
probablemente de un 50% o mas.
Para mitigar la situacién descrita, el
método puede ser imponer un mar-
gen minimo de -6 dB respecto a las
emisiones radiadas y un margen de
-3 dB para las emisiones conducidas.

industriales poco ruidosos.

ruidoso.

entrada <= 16 A por fase).

* EN 61000-6-1 : Inmunidad en entornos residenciales, comercial
trata de una norma bastante relajada para uso residencial,

+ EN 61000-6-2 : Inmunidad en entornos industriales. Esta es
genérica mas dificil de cumplir al ser la mas severa. Se aplica al

* EN 61000-6-3 : Norma de emisién en entornos residenciales,
ligera. Es equivalente a la norma EN 55022 clase B.

+ EN 61000-6-4 : Norma de emision en entornos industriales. Se t
relajada en emisiones para entornos industriales mds ruidosos.
EN 55011 Grupo 1 Clase Ay la EN 55022 Clase A.

+  EN 61000-3-2 : Limites para las emisiones de corriente armonica
+  EN 61000-3-3 : Limitacion de las variaciones de tension, fl

en las redes publicas de suministro de baja tensién para equipos
16 A por fase y no sujetos a una conexién condicional.

También vale la pena comprobar si
el informe de conformidad esta cla-
ramente firmado y fechado por el di-
rector del proveedor o su equivalente
técnico. Las fechas que son recientes
para los componentes que han esta-
do en el mercado desde hace muchos
meses pueden ser sospechosas.

En las instrucciones de uso tam-
bién se debe observar, en su informe
de conformidad, las advertencias no
apropiadas o no razonables, limita-
ciones de uso, o intentos de exencio-
nes de responsabilidad, tales como
"No utilice este producto si causa
interferencia” o “puede dejar de fun-
cionar si el equipo es interferido”. Los
productos no destinados a aplicacio-
nes de seguridad critica (tales como
los autématas convencionales) debe-
rian indicar que no estan destinados
a dicho uso, aunque pocos lo hacen.

Problemas a observar
en materia de normas

A menudo hay mucha confusiéon
sobre las normas genéricas de CEM.
Muchos proveedores eligen las nor-
mas que hacen que sea mas facil su
marcado CE, en lugar de proporcio-
nar las prestaciones que sus clientes
realmente necesitan. Recordar que es
la funcién y el entorno electromagné-
tico del usuario de la maquina final
lo que rige las normas aplicables, en
lugar de la tecnologia que incorpora
el componente. Esto puede conducir
a tener problemas de CEM con las
normas aplicadas a los componentes.
Por ejemplo, los paneles de control
industriales y comerciales que utili-
zan microprocesadores tienen que
solicitar la EN 61000-6-1, y no se
debe utilizar la norma de emisiones
EN 55022, que a menudo se piensa
se puede aplicar a cualquier cosa que
utiliza la tecnologfa digital.

Hay un conjunto principal de nor-
mas genéricas, de emisiones y de
inmunidad presentados en la figura
4. Algunos productos se declaran
usando las normas EN61000-6-1
y EN61000-6-4, las mas faciles de
cumplir de las cuatro normas ge-
néricas Pero esto significa que los
productos son demasiado ruidosos
para los entornos residenciales, co-
merciales e industriales ligeros y no
son suficientemente inmunes para los
entornos industriales méas exigentes,
por lo que no se pueden utilizar en
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cualquier lugar sin una importante
labor adicional de mejora de la CEM.

Los mejores productos para el uso
no controlado en general o cuando el
entorno del usuario puede no estar
muy bien definido, son aquellos que
cumplen con las normas mas estric-
tas para las emisiones e inmunidad
: EN61000-6-3 y EN61000-6-2. Los
mejores productos cumpliran la EN
61000-6-3, ya que incluye las prue-
bas de transitorios ( EN 61000-4-5 )
y las caidas de tension ( EN 61000-4-
11 ) que se producen en la vida real.
La normalizacion de estos elementos
hace que la seleccion de los produc-
tos y su uso en las maquinas finales
sea mucho mas facil .

Los productos declarados con
la norma EN61000-6-1 se venden
usualmente para su incorporacion en
los aparatos destinados a ser utiliza-
dos en entornos industriales y comer-
ciales ligeros, pero sus emisiones son
demasiado altas para estos ambientes
y su uso necesita reforzar la CEM y,
probablemente, realizar méas pruebas
de CEM en la maquina final, para
asegurar la conformidad. Del mismo
modo, los articulos declarados con la
EN61000-6-4 se venden a menudo
para su incorporacién en ambientes
industriales méas ruidosos, en los que
su inmunidad serd demasiado baja sin
reforzarla adicionalmente.

Los productos que pueden ser ca-
lificados como de tecnologia de la
informacién o de telecomunicaciones
(TIC), por ejemplo, computadoras,
mddems, impresoras, teclados, etc,
estan autorizados a utilizar los limi-
tes de emisiones de clase A en sus
productos especificos en la norma
EN 55022, para su utilizacién en el
entorno comercial y de industria li-
gera. Pero casi todas las demas nor-
mas de emisiones de CEM requieren
limites mas estrictos para aplicaciones
comerciales y entornos industriales
ligeros (por lo general equivalentes
a la EN 55022 Clase B). Cuando un
componente que cumple la EN 55022
Clase A se incorpora a la maquina
final en la que no se permite declarar
la conformidad usando la norma EN
55022, este componente pueden
provocar emisiones excesivas y pro-
vocar la falta de cumplimiento de la
norma de emisiones correspondien-
te. Este es un problema comun en la
integracion de equipos y dispositivos
informéticos en sistemas industriales
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de control, o impresoras, teclados y
pantallas en casi cualquier maquina
o instalacién fija.

Los productos declarados segun
la norma EN 55011 son equipos
ISM (Industrial, Scientific and Medi-
cal). Los productos ISM pueden usar
energfa electromagnética para lograr
su funcién principal. Los ejemplos
incluyen calentadores dieléctricos
tales como maquinas secadoras y
pegadoras, soldadores de plastico
y selladoras de bolsas, calentadores
de induccion, soldadores eléctricos,
maquinas de erosién por chispa,
agitadores magnéticos y equipos de
diatermia, ya sea médicos, de fisio-
terapia o cosméticos (como algunas
maquinas depiladoras usadas en los
salones de belleza).

La norma EN 55011 permite que
algunas categorias de productos emi-
tan valores altos e incluso niveles
ilimitados de emisiones, a frecuen-
cias especificas y por ello pueden
causar considerables problemas de
inmunidad en otros equipos y posi-
bles riesgos de salud graves para sus
operadores. Cuando se incorporan
en una maquina final, en la que no
puede aplicarse la norma EN 55011,
los productos ISM pueden provocar
emisiones excesivas, que llevan al
incumplimiento de la CEM y pue-
den ser necesarias mejoras de CEM
y probablemente algunas pruebas
adicionales.

Comprobacidn de las
instrucciones de insta-
lacién

Para que un componente alcance
realmente unos buenos resultados
de CEM, es necesario instalarlo por
completo de acuerdo con las instruc-
ciones detalladas de su proveedor.
Esto es muy importante para la CEM,
porque puede estar facilmente com-
prometida simplemente por el uso de
un tipo erréneo de cable o conector,
0 por una conexién incorrecta de
un blindaje de un cable apantalla-
do usando una "trenza” (“pigtail”).
Deben evitarse los proveedores de
productos electrénicos complejos que
no puedan proporcionar las instruc-
ciones detalladas de su instalacion.

Un gran problema para muchos
de los proyectos de ingenierfa a me-
dida, llaves en mano, es que en la ins-
talacién no se suele seguir las instruc-

ciones detalladas de los proveedores
de sus componentes y se prefiere
utilizar lo que se considera como
"las mejores précticas”. Muchas de
estas practicas han sobrevivido sin
cambios durante muchos afios 0 més
y deben actualizarse con las mejores
técnicas actuales, considerando que
los sistemas usan frecuencias mas
altas que antes.

En las instrucciones de uso de los
componentes de los proveedores se
deben comprobar las limitaciones
o las instrucciones inadecuadas e
inaceptables, tales como lo visto en
la vida real:

* "No utilice este producto si causa
interferencias”.

* "No use este producto donde pue-
da ser interferido”.

* "Si se producen interferencias,
anada un filtro y / o afnada una caja
metalica”.

* "Este producto puede requerir un
reinicio manual después de una inter-
ferencia transitoria”.

* "Este producto puede fallar cuando
se expone a transitorios y sobreten-
siones”.

Las instrucciones de montaje e ins-
talaciéon de los componentes también
deben revisarse para ver si especifican
cables caros o conectores exdticos,
filtros adicionales, blindajes o con-
diciones ambientales inusuales. Esto
puede afectar significativamente al
coste y a los plazos del proyecto en
general. Es una buena razén para
leer con cuidado los manuales de
instalacion antes de tomar la deci-
sion de comprar el componente y no
después.

Por ejemplo, el momento ade-
cuado para descubrir que el cable
que se necesita para cumplir con
la CEM segun las instrucciones del
proveedor, sélo esta disponible bajo
un pedido especial, tiene 3 meses de
plazo de entrega, tiene una cantidad
minima de pedido de 2 kilémetros y
los costos son elevados, es antes de
realizar el pedido del componente.
En su lugar se puede optar por un
proveedor diferente, cuyo producto
puede costar méas, pero permite tener
més beneficio en el proyecto al no
necesitar ese cable especial mas caro.
El peor momento para descubrir los
hechos negativos expuestos es cuan-
do se acaba de instalar en el producto
final y se descubre que ademéas no
funciona correctamente.
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Comprobacién de los
resultados de pruebas
v certificados

Los informes de las pruebas de
los componentes pueden ser demos-
trativos de sus prestaciones de CEM.
Los comentarios en los informes de
ensayo tales como “esta parte de la
norma no se cumple ...” son muy
reveladores. Los resultados comple-
tos y positivos de un laboratorio de
pruebas acreditado son la prueba
mas convincente. Los ensayos de CEM
pueden ser imprecisos. Incluso en los
buenos laboratorios acreditados se
experimentan diferencias de = 4dB
a = 6dB cuando miden el mismo
aparato debido a las imprecisiones de
la normay los equipos e instalaciones
de los laboratorios.

La realizacién correcta de las prue-
bas de CEM no es facil. En algun caso
muy improbable podria llegar a ocu-
rrir que algun laboratorio negara la
conformidad de forma incorrecta a
un equipo bien disefado. Los re-
sultados completos de las pruebas
deben incluir: la identificacion exacta
del modelo y versién del componente
probado, dibujos detallados o foto-
grafias de las configuraciones de las
pruebas, las descripciones de como se
llevaron a cabo, la lista de los equipos
de prueba utilizados y sus fechas de
calibracion y si el aparato pasé o no
pasd la prueba. El informe debe ser
firmado por el ingeniero de pruebas
del laboratorio. Los informes de CEM
deben incluir los graficos que mues-
tran que las emisiones estan cémoda-
mente por debajo de las lineas limite
de la norma, asi como los criterios de
respuesta funcional de los ensayos
de inmunidad. Estos informes deben
ser revisados con el siguiente criterio:
e (Estan de acuerdo con las instruc-
ciones detalladas de instalacién de
CEM del proveedor ? Se debe tener
cuidado especial en el uso de tipos
especiales de cables o conectores o el
uso de ferritas.

e (Las configuraciones de las prue-
bas son como la configuracion que
se va a utilizar en la méaquina final?
Comprobar especialmente la falta de
algunos cables externos. Los cables
suelen crear los mayores problemas
de CEMy dejandolos fuera suelen dar
mejores resultados. Esta estrategia no
es correcta y es engafnosa.

* (Se han elevado los limites de las

emisiones a cumplir de forma cons-
ciente cambiando los procedimientos,
métodos o montajes de las pruebas
para pasarlas mas facilmente ? Esta
practica no es aceptable.

* ¢ Se han reducido los limites de
inmunidad de forma consciente cam-
biando los procedimientos, métodos
o montajes de las pruebas para pa-
sarlas mas facilmente?. Esta practica
tampoco es aceptable.

En todos los informes de los ensa-
yos de CEM, nos debemos asegurar
de que no hay comentarios negativos
a lo largo de sus lineas tipo: “el pro-
ducto cumple las normas cuando ... “.
No es raro que los ingenieros del pro-
veedor ahadan medidas correctivas
durante las pruebas en el laboratorio
y que el ingeniero de pruebas lo refe-
rencie en el informe. Entonces, puede
suceder que estas medidas correctivas
provisionales queden “olvidadas” y no
se apliquen cuando el aparato va a
produccion. Asi, los componentes en
produccién no cumplirdn con la Direc-
tiva de CEM. A veces, los proveedores
ofrecen un certificado de pruebas
realizadas en su propio laboratorio
de pruebas. La auto certificacién es
totalmente legal si se realiza correcta-
mente. Los logotipos de agencias de
prueba, como VDE, SEMKO, DEMKO,
NEMKO, UL, CSA, SEV, BSI, AENOR,
etc, también pueden aparecer en el
producto o en su documentacién. Sin
embargo, hay ejemplos de proveedo-
res fraudulentos que marcan sus pro-
ductos con logotipos de agencias o
la marca CE, sin tener esa aprobacién
de la agencia o laboratorio correspon-
diente. En algunos casos se modifica
engafiosamente el informe de ensayos
de laboratorio para cubrir un produc-
to que no se ha comprobado. Asi que
siempre seria mejor confirmar todos
los certificados sospechosos con el
laboratorio de pruebas de CEM, espe-
cialmente cuando el tema en cuestion
parece tener un precio excesivamente
bajo. Lo mas facil es enviar el supuesto
informe de ensayo al laboratorio de
prueba correspondiente y pedirles que
confirmen que es 100 % auténtico y
sin alteraciones.

Control del proceso de
calidad en los provee-
dores

El hecho de que un proveedor haya
tenido un prototipo probado que

haya pasado las pruebas de CEM no
prueba nada en absoluto acerca del
comportamiento EM de cualquiera de
las otras unidades del mismo modelo
en produccién.

Incluso cuando un proveedor tiene
un sistema de calidad 1SO 9000, por
si mismo no es garantia de que sus
productos estandar suministrados al
fabricante de la méaquina final, ten-
gan un buen rendimiento de CEM en
absoluto. Lo Unico que significa es
que la empresa es auditada seguin su
manual de calidad.

Por lo tanto, es importante conocer
cual es su manual de calidad y saber
si en él se realiza adecuadamente el
mantenimiento de las prestaciones de
CEM especificadas en la produccién.

Por ejemplo, pueden haber cam-
bios de comportamiento EM al haber
cambios entre versiones antiguas y
nuevas, donde los cambios pueden
ser el tipo de cable y su instalacién,
o un cambio en el blindaje o caja,
incluso que cambie el fabricante de
un mismo tipo de chip. Una misma
referencia de chip si se cambia de
fabricante podria llegar tener proble-
mas en circuitos criticos debido a su
distinto disefio interno.

Para controlar a nivel de CEM el
funcionamiento de los productos
en fabricacién, el proveedor debe
demostrar tener controles sobre los
cambios de disefo y su paso a pro-
duccion, los procesos constructivos,
los redisefios y las actualizaciones,
también en lo que se refiere a todos
los problemas de CEM.

Incluso con todos estos controles,
una serie de aparatos auin podria estar
sin control y esto hace que sea nece-
sario para los proveedores tener una
politica de pruebas basada en mues-
tras de la produccion (asi lo demanda
la Directiva de CEM).

Cuanto mejor sean los controles de
los proveedores respecto a su disefo
en los departamentos de compras,
produccion y post-venta, menor sera
la necesidad de realizar pruebas por
muestreo de los componentes.

A las empresas con un procedi-
miento de “homologacion de pro-
veedores” les resultard bastante facil
anadir los requisitos adicionales para
garantizar que las pruebas de CEM
proporcionadas por el proveedor tie-
nen alguna posibilidad de ser repre-
sentativas de los articulos comprados
en la realidad.
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Instalacién de los com-
ponentes en la maquina

Aunque todos los componentes a
instalar en la maquina final cumplan
correctamente con la CEM y estén
marcados CE, hay un minimo de re-
glas de buena instalacién a tener en
cuenta para asegurar el cumplimiento
de CEM de la maquina completa.

Los armarios deben unirse con una
buena continuidad eléctrica, evitando
los aislamientos producidos por la
pintura. Las puertas de los armarios
se conectaran al bastidor con trenzas
de cobre lo més cortas y anchas que
sea posible en sus conexiones a tierra.

Nunca se deben usar cables para
conectar a tierra las diferentes partes
de la maquina. Se deben usar solo
trenzas de cobre planas, por tener
menor inductancia. Nunca utilizar dos
planos de tierra diferentes, a menos
gue se conecten muy bien en alta
frecuencia. Procurar que todas las
partes metdlicas de la maquina estén
bien conectadas a tierra para obtener
la menor caida de tension entre ellas.

Los contactores, relés, electro-
valvulas, etc. instalados en los ar-
marios necesitaran dispositivos su-
presores de sobretensiones en las
bobinas, como pueden ser circui-
tos RC, varistores o diodos rapidos.
Los cables de sefial deben entrar en
el armario separados de los cables
de potencia, cada tipo por un lado
distinto en el armario.

Todos los cables no apantallados
de un mismo circuito deben ser pares
trenzados sefal-retorno para evitar el
efecto antena. Esto es vélido tanto para
cables de potencia para evitar dema-
siadas emisiones como para cables de
sefial para evitar problemas de inmu-
nidad. Si se trata de cables trifasicos
de potencia también se deben trenzar
entre ellos y a ser posible apantallados.
Conectar los hilos conductores no uti-
lizados en las mangueras a la masa
del armario en los dos extremos para
conseguir un efecto de pantalla extra.
La longitud de los cables debe ser
lo més corta que sea posible para
evitar inductancias y capacida-
des de acoplamiento adicionales.
Los cables tienen que estar lo mas
cerca posible de la masa del armario o
sobre las chapas de montaje para redu-
cir los efectos de diafonfa y radiacion.
Los cables de sefales y de potencia
tienen que estar separados con una
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distancia minima de 20cm. o separados
con una chapa o conducto metalico,
poniendo el elemento separador a tie-
rra en diferentes puntos del recorrido.
Las pantallas de cables digitales y de
potencia se deben poner a tierra en
los dos extremos, controlando la equi-
potencialidad en los dos extremos. Si
hubiera desequilibrio de potenciales
en los dos puntos de tierra se tendria
que conectar un cable en paralelo
de seccion minima de 10mm?2 para
reducir la corriente en la pantalla.
Si el cable es muy largo, la pantalla
del cable debe conectarse a masa cada
M4, siendo A la longitud de onda de
la sefal con mayor frecuencia que
circule por ese cable. Las pantallas de
cables con sefiales analdgicas se pue-
den conectar en los dos extremos solo
si hay una buena equipotencialidad.
La conexién de un solo lado de la pan-
talla, evita el acoplamiento capacitivo
(de campo eléctrico) de perturbacio-
nes de baja frecuencia como puede
ser el ruido de 50Hz, pero no evita el
acoplamiento magnético. La conexion
del blindaje en un solo lado se reali-
zard en el lado del armario eléctrico.
Los cables con pantallas trenzadas
tienen un mejor blindaje que los ca-
bles con pantallas laminadas. La mejor
forma de conectar las pantallas de los
cables blindados es con conectores
que puedan conectar la pantalla en
sus 360°. Se debe evitar el uso de
trenzas de cobre (“pigtails”) porque
deterioran mucho las prestaciones de
los blindajes. Instalar todo el cableado
de una manera reproducible (fija) cer-
ca del plano de tierra/masa de la ma-
quina, usando bandejas o conductos
metalicos que deben ser instalados de
forma continua, sin cortarlos.

Conclusiones

Las recomendaciones aqui presen-
tadas, por lo general, requieren mas
trabajo a los disefiadores de lo que
pueden estar acostumbrados, pero
deben ser vistas como un método
para mejorar la calidad, reducir los
riesgos econdmicos y evitar la pérdida
de buena imagen. Siempre lo mejor
es hacer las pruebas de CEM de la
maquina final para estar seguros de
su cumplimiento. Pero si no es posible
por cualquier razoén, realiza las prue-
bas de CEM, los pasos a seguir son:

1 . Revisar todos los informes de los
ensayos de CEM de los componentes

a incorporar y verificar especifica-
mente el caso peor o al menos una
prueba representativa de la aplicacion
deseada en la maquina final.

2 . Revisar todos los resultados de las
emisiones radiadas y conducidas de
todos los componentes, pensando en
el entorno y las prestaciones EM de la
maéaquina final.

3. Las emisiones radiadas de los com-
ponentes seleccionados deben estar a
-6 dB 0 mas por debajo de los limites
de las normas a aplicar a la maquina
final en todo el rango de frecuencias.
4 . Las emisiones conducidas de los
componentes seleccionados deben
estar a -3 dB 0 mas por debajo de
los limites de las normas a aplicar a
la maquina final en todo el rango de
frecuencias.

5 . Comprobar todos los cables, cla-
sificarlos y garantizar las distancias
minimas aceptables, conectarlos co-
rrectamente y fijarlos bien.

6 . Asegurar que las impedancias de
instalacién son similares a las impe-
dancias utilizadas tipicamente en los
ensayos de CEM de los componentes
(impedancias y terminaciones de ca-
bles).

7 . Evitar cualquier resonancia en los
cables.

8 . Definir bien la arquitectura de
tierras y masas de la maquina final y
realizar correctamente sus conexio-
nes. Utilizar buenas practicas de fa-
bricacién, tales como un Unico plano
de masa que abarque todos los sub-
conjuntos.

9 . Preparar el archivo de construccién
técnica ( TCF ), justificando muy bien
como se ha asegurado el cumpli-
miento de la CEM y porque no se han
podido realizar las pruebas.
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- Interfaces USB via PC
- Temporizadores multifuncién
- Telemandos IP55

- Reguladores motor USB
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MATERIALES
TERMOCONDUCTOR

e | Aminas termoconductoras
de silicona

e Caperuzas y tubos de termosilicona

e | aminas de soft-silicona de alta
conductividad térmica

¢ Materiales termoconductores
con cambio de fase

¢ Films de grafito

¢ Ceramicas termoconductoras
e POWERCLIP ®

¢ Disipadores de calor

e Otros productos

Envienos sus datos para prototipos o muestras y KUNZE fabricara, en breve plazo,
el producto adecuado con sus especificaciones.

ntg con nosotros en sus disefios de ELECTRONICA DE POTENCIA.
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